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Vorwort 
 

  Forschung und technologische Entwicklung 

sind unverzichtbare Elemente einer innovationsori-

entierten Unternehmensstrategie. Vor dem Hinter-

grund der zunehmenden internationalen Arbeitstei-

lung, der Globalisierung der Märkte und der sich 

verschärfenden Wettbewerbsverhältnisse müssen 

die Unternehmen mehr und mehr darauf setzen, 

ihre unternehmerischen Zielsetzungen auf hoch-

technologische Produktionsverfahren und Produkte 

auszurichten. Dies gilt in besonderem Maße für die 

Unternehmen in Baden-Württemberg, dessen Wirt-

schaft durch einen überdurchschnittlichen Anteil 

des produzierenden Gewerbes und der Investiti-

onsgüterindustrie geprägt ist. Zusätzlich hat die EU-

Erweiterung zu Neuorientierungen im europäischen 

Wettbewerb mit neuen Chancen, aber auch Risiken 

für die Unternehmen geführt. 

 

Die zunehmende Komplexität moderner Technolo-

gien erfordert nicht zuletzt engere Kooperationen 

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das Wirt-

schaftsministerium sieht in der Technologiepolitik 

seine vordringliche Aufgabe darin, die gemeinsa-

men Anstrengungen von Wirtschaft und Wissen-

schaft um innovatorische unternehmensorientierte 

Lösungen zu unterstützen. Eine breit gefächerte, 

wirtschaftsnahe technologische Infrastruktur soll 

den Unternehmen kompetente Partner auf den 

Feldern bieten, in denen sie ergänzend zu ihren 

eigenen Entwicklungsanstrengungen externe wis-

senschaftliche Hilfestellung benötigen. Ein flächen-

deckendes Netz des Technologietransfers ergänzt 

das Forschungs- und Technologieangebot und er-

leichtert den Unternehmen den Zugang zu den 

wissenschaftlichen Res-

sourcen. Technologiean-

gebot und Transfer im 

integrierten System sind 

damit unternehmensorien-

tierte Standortfaktoren. 

 

Die wirtschaftsnahen For-

schungseinrichtungen in Baden-Württemberg sollen 

und wollen Partner der Wirtschaft sein. Ihr Angebot 

und ihre Arbeit werden in erster Linie von der 

Notwendigkeit und dem Bedarf der Wirtschaft 

geprägt. Mit dieser Broschüre strebt das Wirt-

schaftsministerium an, durch kompakte Informatio-

nen über die wirtschaftsnahen Forschungseinrich-

tungen, den Unternehmen den Zugang zu erleich-

tern und damit dazu beizutragen, die Koopera-

tionsbeziehungen bis hin zur Bildung fachspezifi-

scher Netzwerke weiter zu intensivieren. 

 

Anhand von Institutsprofilen wird ein Überblick 

über die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen 

gegeben, um so die technologische Infrastruktur 

transparent zu machen. Die Broschüre vermittelt 

interessierten Unternehmen und Nutzern die für 

eine erste Kontaktaufnahme wichtigen Informatio-

nen wie Arbeitsfelder und Ausstattungen der Insti-

tute, Adressen und Ansprechpartner.   

 

 

 

Ernst Pfister MdL 

Wirtschaftsminister des Landes Baden-

Württemberg 
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Die wirtschaftsnahe Forschung im Dienste  

der Wirtschaft Baden-Württembergs 
 
 

 

Baden-Württemberg - ein Land ohne nennenswerte 

Rohstoffvorkommen - ist seit der allgemeinen Industri-

alisierung geprägt vom starken Willen der Erfinder und 

Gründer, der "Tüftler" und Unternehmer und ihrem 

großen Tatendrang, Rohstoffe zu bearbeiten und 

hochwertige Produkte zu fertigen. Von weit reichender 

Bedeutung war auch das Wirken von Ferdinand von 

Steinbeis und Prof. Meidinger, die bereits vor 150 Jah-

ren Gewerbeförderung auch als Technologieförderung 

verstanden haben. 

 

Heute ist die Wirtschaft unseres Landes für viele Regi-

onen beispielhaft - und sie bringt sich intensiv in die 

internationale Arbeitsteilung ein. Technologisch und 

qualitativ hochwertige Produkte und Produktionsver-

fahren sind die Basis der außergewöhnlichen Export-

stärke baden-württembergischer Unternehmen. 

 

Dieser Spitzenplatz im internationalen Wettlauf um 

Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsstärke kann jedoch 

nur dann weiterhin behauptet werden, wenn auch 

künftig neue Technologien rasch in rationelle Produk-

tionsverfahren und marktfähige Produkte umgesetzt 

werden. 

 

Die wirtschaftsnahe Forschung baden-württem-

bergischer Institute und Einrichtungen hat viel zur  

 

 

 

wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes beigetra-

gen - sie ist die "Brücke" zwischen  

 

 der Grundlagenforschung, wie sie beispielsweise an 

Universitäten und Instituten der Max-Planck-

Gesellschaft betrieben wird, und  

 der technischen Entwicklung neuer Produkte und 

Produktionsverfahren in den gewerblichen Unter-

nehmen. 

 

Großunternehmen betreiben umfassende Forschung 

mit eigenen Einrichtungen und eigenen Spezialisten. 

Kleinen und mittleren Unternehmen dagegen fehlen 

für eine eigene Forschung zumeist die notwendigen 

Mitarbeiter und Einrichtungen sowie vor allem die 

finanziellen Mittel. 

 

Seit jeher hat die Landesregierung die wirtschaftsnahe 

Forschung zugunsten der breit gefächerten und von 

mittelständischen Unternehmen geprägten Wirtschaft 

Baden-Württembergs gefördert und ihr eine hohe Be-

deutung in ihrer Technologiepolitik zugemessen. Das 

lässt sich auch an den in diesem Bereich institutionell 

und projektbezogen gewährten Fördermitteln des Lan-

des ablesen, die 2006 über 71 Millionen Euro betrugen.



_________________________________________________________________________

4 

 

 

 

 
 
 
Der Erfolg dieser konsequenten langjährigen Techno-

logiepolitik zeigt sich an der heute in Baden-

Württemberg bestehenden breiten Palette leistungsfä-

higer Institute und Einrichtungen der wirtschaftsnahen 

Forschung: 

 

 14 Vertragsforschungseinrichtungen,  

 14 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, 

 2 Forschungszentren in der Helmholtz-

Gemeinschaft e.V.,  

 die Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung mit 

ihren über 400 Transfereinrichtungen, die zumeist 

an den Hochschulen des Landes angesiedelt sind. 

 

 

 

 

 
 
 
Hinzu kommt noch eine Außenstelle eines nicht im 

Land ansässigen Instituts der Fraunhofer-Gesellschaft. 

 

Die Wirtschaft des Landes nutzt diese Einrichtungen 

intensiv und engagiert sich auch in deren Trägerschaft. 

Nicht zuletzt spricht dies für eine Technologiepolitik, 

die sich erfolgreich am Bedarf der Wirtschaft orientiert 

und einen engen Kontakt zwischen Wissenschaft, Wirt-

schaft und Staat pflegt. 

 

Auf diesen Dialog legt die Landesregierung Baden-

Württembergs besonderen Wert, weil nur so die wirt-

schaftsnahe Forschungslandschaft auf aktuellem Stand 

erhalten und ausgebaut werden kann. 
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Vertragsforschungseinrichtungen 
 
 

 

Die Vertragsforschungseinrichtungen erschließen für 

die Wirtschaft relevante Technologiefelder wie Mikro-

elektronik, Mikrosystemtechnik, Technische Textilien, 

Biotechnologie, Informatik oder Erneuerbare Energien 

und transferieren ihr Know-how in die Wirtschaft über 

Auftragsforschung. Zu diesen Einrichtungen zählen 

auch spezielle branchenorientierte Forschungseinrich-

tungen, deren Träger oftmals in der Arbeitsgemein-

schaft Industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) 

bundesweit organisiert sind. 

 

Sie sind keine staatlichen Einrichtungen, sondern recht-

lich selbständige Institute in der Rechtsform von Stif-

tungen und Vereinen des bürgerlichen Rechts. Soweit 

sie branchenorientiert arbeiten, werden sie von For-

schungsvereinigungen der Industrie und von Verbän-

den getragen und unterstützt. 

 

Die Vertragsforschungseinrichtungen haben deutliche 

Alleinstellungsmerkmale entwickelt und klare Kern-

kompetenzen herausgearbeitet. Sie spielen eine wichti-

ge Rolle bei der Erschließung neuer, für die Wirtschaft 

relevanter Technologien. Sie tragen dazu bei, den Wis-

senstransfer von der Grundlagenforschung der Univer-

sitäten in die Unternehmen wesentlich zu beschleuni-

gen: So wird dieser Zeitraum etwa im Bereich der In-

formatik von fünf auf 1 bis 2 Jahre verkürzt. 

 

 

 

Die Institute sind vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen wichtige Partner im Technologietransfer. 

Zu ihren Aufgaben gehört vor allem die Bearbeitung 

von Forschungsaufträgen aus der Wirtschaft, aber auch 

die gemeinsame Forschungsarbeit in Verbundprojekten, 

wie sie auf nationaler oder europäischer Ebene öffent-

lich gefördert werden. Das Spektrum der Institutsan-

gebote umfasst ferner Beratungsleistungen und reicht 

bis hin zu Weiterbildungs- und Schulungsangeboten; 

bei den eher branchenorientierten Instituten werden 

auch forschungsbezogene Prüfleistungen und Untersu-

chungen angeboten. 

 

Die Leiter der meisten Institute sind zugleich Inhaber 

eines Lehrstuhls bzw. leiten zugleich ein Universitätsin-

stitut. Dadurch wird ein intensiver Wissens- und Per-

sonalaustausch zwischen den Forschungsinstituten und 

den Universitäten sichergestellt. 

 

Von den Vertragsforschungseinrichtungen werden 

derzeit 12 Einrichtungen allein vom Land institutionell 

unterstützt. 2006 umfasste der Haushalt dieser Institute 

(ohne Sonderinvestitionen) über 79 Millionen Euro. 

Mehr als 2 000 Projekte wurden im Auftrag bzw. zu-

sammen mit der Wirtschaft durchgeführt; die Einnah-

men aus der Wirtschaft beliefen sich auf über 29 Milli-

onen Euro. 

 

P r o f i l e  S e i t e  1 0  
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Institute der Fraunhofer-Gesellschaft 
 
 

 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt die Fraunho-

fer-Gesellschaft als die führende Einrichtung für ange-

wandte Forschung, vor allem in für die Wirtschaft 

wichtigen Technologiefeldern. Bundesweit unterhält 

die Gesellschaft 80 Forschungs- und Dienstleistungs-

einrichtungen, davon 58 Institute, deren Schwerpunkte 

auf natur- und ingenieurwissenschaftlichen Gebieten 

liegen. 

 

Die Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft durch unser 

Land hat Tradition - und so ist rund ein Viertel des 

gesamten Forschungspotentials der Gesellschaft in 

Baden-Württemberg beheimatet. Nahezu 3 400 Be-

schäftigte sind hier tätig auf Arbeitsfeldern wie 

 

 Bautechnik, 

 Bioverfahrenstechnik, 

 Energietechnik, 

 Informationstechnik, 

 Produktionsautomatisierung, 

 Sensortechnik und  

 Werkstoffe. 

 

 

 

Die Fraunhofer-Gesellschaft wird nach der Rahmen-

vereinbarung Forschungsförderung gemeinsam vom 

Bund und den Sitzländern der Institute im Verhältnis 

90:10 grundfinanziert. 

2006 betrug der Haushalt der baden-

württembergischen Institute 251 Millionen Euro. Im 

Auftrag der Wirtschaft wurden 1 850 Projekte durch-

geführt und dabei 74 Millionen Euro an Einnahmen 

erzielt. 

 

P r o f i l e  S e i t e  2 4  
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Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft e.V. 
 

 

 

Die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 

Forschungszentren (HGF) ist mit ihren 15 Forschungs-

zentren, 25 700 Mitarbeitern und einem Jahresbudget 

von rund 2,3 Milliarden Euro die größte Wissen-

schaftsorganisation Deutschlands. Sie verfolgt vorwie-

gend langfristige Forschungsziele des Staates in wissen-

schaftlicher Autonomie.  

In Kooperation mit der Wirtschaft und mit öffentli-

chen Auftraggebern erschließen diese Einrichtungen 

wichtige Zukunftspotenziale durch die Entwicklung 

neuer Technologien und leisten so einen wichtigen 

Beitrag zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfä-

higkeit der deutschen Wirtschaft. 

 

Typische Beispiele der Zusammenarbeit mit der Wirt-

schaft sind 

 Lizenz- und Know-how-Verträge, 

 Auftragsforschung und -entwicklung, 

 wissenschaftliche Labor- und Serviceleistungen, 

 projektbezogener Personaltransfer und -austausch, 

 Kooperations- und Verbundvorhaben. 

 

Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen inte-

ressant sind das aus den Großprojekten resultierende 

Know-how sowie die Spin-off-Entwicklungen. 

 

 

 

In Baden-Württemberg bieten zwei technisch orientier-

te Helmholtz-Zentren ihre Dienste an: 

 

 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) mit Schwerpunkten in den Bereichen Ener-

gie und Verkehr am Standort Stuttgart und dem 

Forschungsbereich Raumfahrtantriebe am Standort 

Lampoldshausen und 

 das Forschungszentrum Karlsruhe in der Helm-

holtz-Gemeinschaft, das auf den Gebieten Umwelt-

forschung/Umwelttechnik, Energie, Mikrosystem-

technik und Nanotechnologie tätig ist.  

 

Die Helmholtz-Zentren werden wie die Fraunhofer-

Gesellschaft nach der Rahmenvereinbarung For-

schungsförderung vom Bund und den Sitzländern ge-

meinsam im Verhältnis 90:10 grundfinanziert. 

 

In den beiden baden-württembergischen Einrichtungen 

arbeiten über 4 400 Beschäftigte. Ihr Haushalt erreichte 

2006 ein Gesamtvolumen von über 480 Millionen Euro. 

Im Auftrag der Wirtschaft wurden über 510 Projekte 

durchgeführt und dabei über 34 Millionen Euro an 

Einnahmen erzielt. 

 

P r o f i l e  S e i t e  3 9  
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Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung 
 
 

 

1971 wurde die Steinbeis-Stiftung als Institution des 

privaten Rechts gegründet. Ihr primäres Ziel besteht 

darin, die mittelständische Wirtschaft Baden-

Württembergs bei der Bewältigung der wachsenden 

internationalen Herausforderungen zu unterstützen. 

 

Dezentral organisiert, erfüllt die Steinbeis-Stiftung, 

deren Zentrale sich in Stuttgart befindet, flächende-

ckend ihre vielfältigen Aufgaben. Über 400 Steinbeis-

Transferzentren, die zumeist in räumlicher Nähe zu 

Hochschulen eingerichtet sind, agieren für die Belange 

der Wirtschaft Baden-Württembergs; weltweit gibt es 

über 720 Steinbeis-Unternehmen. 

 

Über 5 100 Mitarbeiter (darunter rund 800 Professo-

ren) aus allen Fachdisziplinen leisten die wesentliche 

Arbeit des Technologietransfers. Das Dienstleistungs-

angebot der Stiftung reicht so von Informationen zum  

 

 

Stand der Technik, der Problemanalyse und dem Aus-

arbeiten von Technologie- und Marktübersichten über 

Projektmanagement bis hin zum Durchführen konkre-

ter Entwicklungsaufträge. Im Rahmen des von der 

Steinbeis-Stiftung finanzierten Erstberatungsprogramms 

für kleine und mittlere Unternehmen unterstützen die 

Experten in den Steinbeis-Beratungszentren mit kosten-

losen Kurzberatungen Unternehmen beim Zugang zu 

neuen Technologie- und Wissensquellen. Der ganzheit-

liche Beratungsansatz reicht von der Organisations- 

und Marktberatung bis zur Produkt- und Verfahrensin-

formation. 

 

Im gesamten Steinbeis-Verbund wurde 2006 mit mehr 

als 14 000 Projekten ein Gesamtumsatz von 110 Milli-

onen Euro erzielt. 

 

P r o f i l e  S e i t e  4 6  
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Institutsregister 
 

Vertragsforschungseinr ichtungen                               Se i te  
 

 Bekleidungsphysiologisches Institut Hohenstein e.V. (BPI)                               10 

 Forschungsinstitut Edelmetalle & Metallchemie (fem)                                  11 

 Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke e.V. (FPL)                                 12 

 Forschungszentrum Informatik (FZI) an der Universität Karlsruhe                            13 

 Hahn-Schickard-Gesellschaft Institut für Mikroaufbautechnik (IMAT)                           14 

 Hahn-Schickard-Gesellschaft Institut für Mikro- und Informationstechnik (IMIT)                      15 

 Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik (ILM) an der Universität Ulm                  16 

 Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS)                                      17 

 Institut für Textilchemie und Chemiefasern (ITCF) der Deutschen Institute für Textil- und 

Faserforschung Denkendorf (DITF)                                         18 

 Institut für Textil- und Verfahrenstechnik (ITV) der DITF                                19 

 Zentrum für Management Research (DITF/MR) der DITF                                20 

 Lederinstitut Gerberschule Reutlingen e.V. (LGR)                                   21 

 NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen                    22 

 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)                    23 

 

Inst i tute  der  Fraunhofer �Gesel lschaf t  
 

 Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF                                24 

 Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO                             25 

 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP                                        26 

 Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT                                   27 

 Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB                            28 

 Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB                             29 

 Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik -Ernst-Mach-Institut- EMI                            30 

 Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM                                 31 

 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA                           32 

 Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC -Außenstelle Bronnbach-                            33 

 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE                                   34 

 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI                              35 

 Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM                                   36 

 Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB                                  37 

 Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe TEG                                  38 

 

Forschungszentren der  Helmholtz �Gemeinschaf t  e .V .   
 

 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)                                  39 

 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft (FZK)                           42 

 

Steinbeis�St i f tung für  Wir tschaf ts förderung (StW)  
 

 Adressen                                                    46
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Bekleidungsphysiologisches  

Institut Hohenstein e.V. (BPI)  
 

 

S c h l o s s  H o h e n s t e i n  

7 4 3 5 7  Bö n n i g he i m  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 5 1  

E - M a i l :  i n f o @ ho h e n s t e i n . d e  

I n t e rn e t :  w w w . h o h en s t e i n . d e

 

Le i tung :  

D r .  S t e f a n  M e c h e e l s  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  S t e f a n  M e c h e e l s ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 1 1 0  

o d e r  d i e  B e r e i ch s l e i t e r  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Bek le idungsphys io log ie  

( P r o f .  D r .  K a r l - H e i n z  U m b a c h ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 6 6 ) :   

Quantitat ive Messung und Beurtei lung des Tragekomforts  von 

Text i l ien und Kleidung;  Ermitt lung der  physio logischen Belas-

tung des Menschen in Abhängigkei t  von Kleidung,  Klima und 

Tät igkei t ;  Entwicklung von Konstruktions-Lei t l in ien für  physio-

logisch optimierte Text i l ien und Bekleidungssysteme.  

 

Bekle idungs t echn ik  

( D i p l . - I n g .  ( F H )  M a r t i n  R u p p ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 1 1 7 ) :   

Reihenmessungen;  internat ionale Größensysteme, Schnittkon-

struktion (2D/3D),  industriel le Maßkonfektion;  v i rtuel le Pro-

duktentwicklung und Anprobe;  Smart  Clothes ;  intel l igente Be-

kleidung.  

 

Wäsche re i  /  Tex t i l l ea s ing  /  Tex t i l r e in igung  

( D r .  S t e f a n  M e c h e e l s ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 1 1 0  /  P e t r a  K l e i n ,  T e l e f o n  

( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 7 1 6 ) :  

Waschökologie ;  Text i lhygiene;  Text i lanalyt ik ;  /  Grenzen der  

Einsatzfähigkeit  (Mindestanforderungen,  Pf legeeigenschaf ten)  /  

Reinigungstechnologie ;  Lösemittelökologie ;  Text i lanalyt ik.   

 

Text i l e  Innova t ionen  

( D r .  J a n  B e r i n g e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 7 1 4 ) :  

Innovative Verfahren für  die Text i lveredelung (Nanotechnologie , 

funkt ionel le Oberf lächen etc. ) ;  Entwicklung technischer  Texti -

l ien (Bautext i l ien) ,  UV-Schutz  von Texti l ien .  

 

Mediz in t ex t i l i en  

( D r .  m e d .  h a b i l .  D i r k  H ö f e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 4 3 2 ) :  

Innovative Barr ieretext i l ien ;  text i le Wundauflagen;  fasergebun-

dene Wirkstof fapplikationen;  Hautverträgl ichkeit  von Text i l ien ;  

Biofunktionstexti l ien ;  antimikrobiel le Text i l ien.  

 

Globa l  S t r a t eg i e s  

( P r o f .  D r .  h . c .  J o s e f  K u r z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 4 3 )  2 7 1 - 5 0 3 ) :  

Innovationsstrategien für  die gesamte Text i lbranche mit  nat iona-

ler  und internationaler  Ausrichtung auf  den Gebieten intel l igen-

te Text i l ien ;  Wearable Computing;  Communicat ive Biomedical  

Clothes ;  vi r tuel le Technologien .  

AUSSTATTUNG 

 

 Technikum für Text i lveredlung,  Rasterelektronen-  und 

Rasterkraf tmikroskop (REM, AFM),  Labor für  Farb- ,  UV- 

und UV/VIS-Messungen,  Messsysteme für Abmusterung, 

umweltanalyt isches Labor ;  

 Vollständige Ausstattung mit  Messgeräten für die quantita -

t ive Bekleidungsphysiologie wie z .B .  Thermoregulat ionsmo-

del l  der  menschlichen Haut und des Menschen,  Fahrsimula-

tor  zur  thermophysiologischen Untersuchung von Kfz-Si tzen, 

Messgerät  zur  thermophysiologischen Prüfung von Polste-

rungen;  

 CAD-Systeme für  Entwurf  und Schnittkonstruktion von 

Bekleidung,  Body Scanner-Technologien;  

 Technikum mit  Wäscherei -  und Text i l reinigungsmaschinen, 

CO
2
 Lösemittel -Technikum, text i l technisches und analyt i -

sches Labor für  Texti l -  und Waschmitteluntersuchungen;  

 Laboratorium für  Medizintexti l ien (Zel l -  und Molekularbio-

logie)  mit  reinraumtechnischer Anlage,  f luoreszenzmikro-

skopischen Einr ichtungen,  Mikroplat tenreader ,  Biolumines-

zenzphotometer ;  

 Mikrobiologisches Labor ,  Endotoxin-Labor ,  Ausstattung zur 

Part ikelmessung in der  Luft  und zur Messung der Part ikel -

abgabe von Texti l ien .  

 

ZIELGRUPPE 

 

 Text i l - ,  Bekleidungs-  und Faserindustr ie ,  Handel ,  gewerbl i -

che Wäscherei ,  Texti l re inigung,  Krankenhäuser ,  Alten-  und 

Pf legeheime,  Text i l leas ing;  

 Medizintechnikindustr ie ,  Kfz-Industr ie ,  Bau-Industr ie ,  

Waschmittel industr ie ,  Chemische Industrie ;  

 Zulieferer  für  Text i l - ,  Bekleidungsindustrie und Text i l -

pf lege .  
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Forschungsinstitut Edelmetalle  

& Metallchemie (fem) 
 

 

K a t h a r i n en s t r aß e  1 7  

7 3 5 2 5  S c h w ä b i s c h  G m ü n d  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 5 4  

E - M a i l :  f e m @ f e m - o n l i n e . d e  

I n t e r n e t :  w w w . f e m - o n l i n e . d e  

 

Le i tung :  

D r . - I n g .  A .  Z i e l o n ka  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r . - I n g .  A .  Z i e l o n ka  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Meta l lkunde  -  Me ta l lograph ie   

( D r .  U l r i c h  K l o t z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 4 6 )  

Entwicklung edelmetal lhalt iger Legierungen ( insbes .  im 

Schmuck-  und Dentalbereich) ;  Schmelzen,  Gießen,  Umfor-

mung,  Wärmebehandlung;  Metal lographische Untersuchun-

gen (Gefügeanalyse,  Ziel - ,  Fehlerpräparat ion,  Schichtdicke, 

Schichthärte) ;  Mechanische Werkstoffprüfung (Zugversuch, 

Härte etc . ) ;  Thermische Analyse (Schmelz-  und Umwand-

lungstemperaturen,  Wärmeausdehnung) ;  Optische und  

Elektronen-Mikroskopie;  Bruchflächen- und Schadensfal lun-

tersuchungen.  

 

 E lek t rochemie  -  Ga lvanotechnik  -  Kor ro s ion   

( D r .  R e n a t e  F r e u d e n b e r g e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 2 3 )  

Abscheidung und Charakteri sierung elektrochemischer  

Überzüge;  Prozess- ,  Ver fahrens-  und Schichtentwicklung; 

Entwicklung von Messmethoden und -geräten;  Model l ierung 

und Simulation elektrochemischer  Zel len und Prozesse;   

e lektrochemische Korrosionsuntersuchungen, praxisnahe 

Kurzzei t-Korrosionsprüfungen;  Qual i tätskontrol le elektro-

chemisch beschichteter Tei le ;  Schadensfal lanalysen .  

 

 Le ich tme ta l l -Ober f l ächentechn ik  -  Anod i s a t ion  -

Lack ie rung  

( D i p l . - I n g . ( F H )  J u d i t h  P i e t s c h m a n n ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 3 5 )   

Oberf lächenschutz  von Leichtmeta l len (insbes .  Aluminium, 

Magnesium);  Anodis ierung und Lackbeschichtung ein-

schl ießl ich Vorbehandlungsver fahren;  Prozess-  /  Verfahrens-

entwicklung;  Untersuchung von Bewitterungsverhalten und 

Korrosionsbeständigkeit ;  Messung von Haftfest igkeit ,  

Dehnbarkeit ,  Farbe und Glanz ;  Prüfung von Bautei len und 

Schadensfäl len ;  Prüfung für  Gütegemeinschaften.  

 

 Pla sma -Ober f l ächentechn ik  -  Ma te r i a lphys ik   

( D r .  M a r t i n  F e n k e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 4 9 )   

PVD- und PACVD-Schichtentwicklung (Magnetron Sputtern, 

kathodisches Lichtbogenverdampfen,  Elektronenstrahl -

Verdampfen,  Ionenstrahl -Beschichtung,  gepulste CVD etc. ) ;  

Entwicklung von Hartstof f schichten für Verschleißschutz ,   

 

 

 

 

Reibungsminderung (Festschmierstof fe)  und Korrosions-

schutz ,  dekorat iven Schichten sowie Hybridschichten  

(elektrochemische + PVD-Schichten) ;  Untersuchung der  

physikal i schen und technologischen Eigenschaften;  Rönt-

gendif f raktometrie ;  Magnet i smus und elektri sche Eigen-

schaften.  

 

 Ana ly t ik  -  Umwe l t ana l y t ik   

( D r .  M a r t i n  V ö l k e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 7 1 )  1 0 0 6 - 4 5 )  

Werkstof fanalysen von Edelmetal len ,  Nichtedelmetal len und 

Legierungen sowie Analysen von Überzügen mit  modernsten 

Geräten der chemischen,  physikal i schen und oberf lächen-

spezi f i schen Analyt ik ;  Dokimasie ;  Analyse von Prozesslö-

sungen und Elektrolyten;  Umweltanalyt ik ;  Entwicklung und 

Verbesserung von Analysemethoden;  Beratung und Gutach-

ten .  

 

AUFGABENBEREICHE 

 

 Grundlagenforschung sowie anwendungsorient ierte  

Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der  Oberf lä -

chentechnik und Metal lkunde.   

 Dienst leistungen:  Technische Untersuchungen, Analytik ,  

Umweltanalyt ik ,  Gutachten und Beratung (Akkredit iertes 

Prüf labor nach DIN EN ISO/IEC 17025 für  ca .  200 Prüfver-

fahren).  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Modernste Versuchs-  und Prüfeinrichtungen;  Metal lkunde/ 

Metal lographie;  chemische und physikal i sche Analyt ik .  

 Anlagen zur Schichtabscheidung (Elektrochemie/Galvano-

technik,  Anodisierung,  Lackierung,  Vakuumbeschichtung) ;  

Prüfgeräte für Schichtcharakter is ierung und Oberf lächenun-

tersuchungen sowie für elektrochemische Messungen.  

 

ZIELGRUPPE 

 

Industr ie und Handwerk,  wissenschaf t l iche und öffent l iche 

Einrichtungen.  
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Forschungsinstitut für Pigmente  

und Lacke e.V. (FPL)  
 

 

A l l m an d r i n g  3 7  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 7 8 0 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 7 8 0 - 7 9  

E - M a i l :  f p l @ f p l . u n i - s t u t t g a r t . d e  

I n t e rn e t :  w w w . f p l . u n i - s t u t t g a r t . d e

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  h a b i l .  C l au s  D .  E i s en b a c h  ( In s t i t u t s l e i t e r )   

D r .  W .  P h i l i p p  Ö c h s n e r  ( G e s ch ä f t s f ü h r e r )  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

P r o f .  D r .  C .  D .  E i s en b a c h  

D r .  W .  P h .  Ö c h s n e r  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Anwendungsor ien t i e r t e  For s chung  au f  den  Geb ie ten :  

 

 Pigmente,  Lackrohstof fe ,  Lacke bzw.  Beschichtungsstof fe 

und Beschichtungen,  Lackanwendung,  Korrosionsschutz ;  

 Beschichtungsanalyt ik und Materia lprüfung;  

 Makromolekulare Chemie & Polymerwissenschaften .  

 

Ak tue l l e  For s chungsgeb ie te :  

 

 Pigmente:  Organische Oberf lächenmodif iz ierung für  le ichte-

re Dispergierung und bessere Stabi l i s ierung;  LCST- und 

UCST-Technologie ;  

 Bindemittel :  Struktur-Eigenschaftsbeziehungen (einschl .  

UV-,  Wasser-  und Pulverlacke) ;  

 Beschichtungsstoffe :  Charakteri sierung des Trockungs-  und 

Härtungsvorganges ;  

 Schichtsi l ikat-Pigmente und Komposit lacke;  

 Nanopart ikel -verstärkte Klarlacke;  

 Haftungsmechanismen von Mehrschichtsystemen; 

 Verbesserung der  Haft fest igkei t  von UV-Lacken und UV-

Druckfarben auf  Kunststof fen und Metal len ;  

 Untersuchung der  Kratzfest igkei t  und Pol ierfähigkeit  von 

Fahrzeuglacken,  Parkett -  und Möbellackierungen und Korre-

lat ion mit  molekularen Strukturen;  

 Korrosionsschutz von Stahl  & Nichteisenmetal len;  

 Elektrochemische Untersuchungen von Beschichtungen auf  

Metal len ;  

 Wetterbeständigkei t ,  Alterungs-  und Verschmutzungsverhal -

ten von Beschichtungen;  

 Photokatalyt i sch akt ive Beschichtungen:  Testmethodenent-

wicklung und Formul ierungsanforderungen;  Luftreinhaltung 

und Schmutzabbau;  

 Laserbeschr i f tung von Beschichtungen und Kunststof fen ; 

schaltbare opti sche Eigenschaften.  

 

Diens t l e i s tungen  zu r  Mate r i a lp rü fung  von  Besch i chtungen ,  

Kuns t s to f f en  und  Rohs to f fen .  

 

 Charakteri sierung von Pigmenten;  

 Speziel le Prüfungen von Beschichtungsstoffen und Be-

schichtungen;  

 Mechanische Beständigkeit  organischer Beschichtungen;  

 Thermische Analyseverfahren;  

 Mikroskopische Analyse von Pigmenten,  Beschichtungen 

und Substraten (z .B .  REM-EDX, AFM);  

 Spektrale und chromatographische Analysen;  

 Langzeitbeständigkei t  und Korrosionsschutz von Beschich-

tungen;  

 Photokatalyt i sche Akt ivi tät  von Pigmenten und Beschich-

tungen.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Lacktechnische,  chemische,  physikal i sche,  elektrotechnische 

Laboratorien ,  Werkstätten;   

 Lackapplikat ionstechnik und Lackprüfung einschl ießl ich 

UV- ,  Bewitterungs-  und Korrosionstests ;  

 Pigmentcharakter i sierung (ESA -  elektrokinetic sonic ampl i -

tude,  QELLS -  quasielast ic  laser  l ight  scattering,  Sedigraph) ;  

 Chromatographische (GC, TLC, HPLC, GPC),  spektroskopi -

sche (FTIR, IR-ATR, NIR, UV/VIS ,  AAS, ICP) Messinstru-

mente;  mechanische,  dynamisch-mechanische und thermi-

sche Analyse (DMA, DSC, TGA);  Kratzfest igkei ts -  und 

Steinschlagtest ;   

 Elektrochemische Methoden:  Scanning References & Vibra-

t ing Electrode Techniques (SRET & SVET),  Electrochemical  

Impedance Spectroscopy (EIS & LEIS) ,  Electrochemical  Noi-

se Analysi s  (ENA),  Local  Ion Concentrat ion Technique 

(LICT);  

 Transmissions-  & Rasterelektronenmikroskopie (TEM & 

REM mit  EDY),  Atomkraftmikroskopie (AFM).  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Unternehmen der  pigment- / lackrohstoff - / l ackherstel lenden und 

pigment-/ lackverarbeitenden Industr ie sowie das Maler-  und 

Lackiererhandwerk.  
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Forschungszentrum Informatik (FZI)  

an der Universität Karlsruhe (TH) 
 

 

H a i d - u n d - N e u - S t r a ß e  1 0 - 1 4  

7 6 1 3 1  Ka r l s r u he  

T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  9 6 5 4 - 9 1 1  

T e l e f a x :  ( 0 7 2 1 )  9 6 5 4 - 9 0 9  

I n t e rn e t :  w w w . f z i . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  R ü d i g e r  D i l l m an n  

D i p l .  W i . - I n g .  M i c h a e l  F l o r  

P r o f .  D r .  D r . - I n g .  J i v k a  O v t c h a r o v a  

P r o f .  D r .  R u d i  S t u d e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

G a b i  Bü t n e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  9 6 5 4 - 9 1 1  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das FZI setzt  für  Auftraggeber die neuesten Erkenntnisse aus  

Informatik ,  Wirtschaftswissenschaf ten und Ingenieurwissenschaf-

ten in innovative Lösungen um. In Projekten mit  den Kunden 

entstehen Organisat ionslösungen sowie Software-  und Systemlö-

sungen,  die zu neuen oder verbesserten Produkten,  Dienst lei s-

tungen und Geschäftsprozessen führen.  Das FZI kooperiert  dabei  

mit  mittel ständischen und großen Unternehmen ebenso wie mit 

öf fentl ichen Einr ichtungen.   

 

Hauptgeschä f t s f e lde r :  

Automobi l ,  Verkehr und Produkt ion;  Gesundheitswesen;  Infor-

mationsdienstleistung und Software .   

 

FORSCHUNGSBEREICHE UND KOMPETENZEN 

 

SOFTWARE ENGINEERING (SE )   

Der Forschungsbereich Software Engineering (SE) entwickelt  und 

erprobt  ingenieurmäßige Methoden,  Werkzeuge und Entwick-

lungsprozesse zur  ef f i z ienten Konstruktion und Evolution kom-

plexer  Software-Systeme.  Die Kompetenzen von SE umfassen 

modellzentrierte komponentenorient ierte Software-Konstrukt ion, 

Software-Qual ität ,  Software-Sanierung,  Java in  s icherhei tskrit i -

schen eingebetteten Systemen sowie die Analyse,  Model l ierung 

und Verbesserung von Geschäftsprozessen.  Zudem betreibt  der 

Bereich das „Zentrum für  Softwarekonzepte“  in Kooperation mit  

Microsof t .  

 

INFORMATION PROCESS  ENGINEERING ( IPE)  

Information Process Engineering (IPE) etabl iert  intel l igente 

Informationslogist ik in  innerbetr iebl ichen und organisat ions-

übergrei fenden Geschäftsprozessen .  Der interdisz ipl inäre For-

schungsbereich nutzt  Methoden der  Informatik und der  Wirt-

schaftswissenschaf ten zur Analyse,  Gesta ltung und Optimierung 

intel l igenter  Informationsverarbei tung über den gesamten Infor -

mationslebenszyklus .  IPE benutzt  semantische und kontextbe-

wusste Methoden zur  Erzeugung,  zum Auff inden und Speichern , 

zur  Vertei lung,  Verbreitung und Veräußerung von Informationen, 

so dass  die im Betr ieb ver fügbaren Informat ionen ef f iz ient  al s   

 

produktive Ressource oder wertschaf fendes Produkt genutzt 

werden können.   

 

EMBEDDED SYSTEMS AND SENSORS ENGINEERING 

(ESS )  

Der Forschungsbereich Embedded Systems & Sensors Engineering 

(ESS) entwickelt  und evaluiert  Entwurfsmethoden und innovati -

ve Technologien für eingebettete elektronische Systeme in den 

Bereichen Automotive,  Industr ieautomation und Mediz intechnik.  

Weitere Arbeiten konzentrieren s ich auf  die S imulation von 

Systemen sowie die computer-unterstützte Verwaltung funktiona-

ler  und nicht-funktionaler  Spezi f ikat ionsdaten.  In der  Medizin-

technik l iegt  der Schwerpunkt  auf  der  Entwicklung von mobi len 

Sensoren,  die sich problemlos in  das Pat ientenumfeld integrieren 

lassen.  ESS koordiniert  außerdem die Aktivitäten im Bereich des 

Gesundheitswesens .   

 

INTELLIGENT SYSTEMS AND PRODUCTION 

ENGINEERING ( I SPE)  

Intel l igent  Systems and Product ion Engineer ing ( ISPE) entwi-

ckel t  und erprobt  ingenieurmäßige Methoden,  Werkzeuge und 

Entwicklungsprozesse zur  Real i s ierung von softwaregesteuerten 

technischen Systemen.  Der Forschungsbereich unterstützt  seine 

Partner dabei ,  neueste Forschungsergebnisse und Innovationen 

zei tnah in ihre Wertschöpfungskette einzubr ingen,  sei  es  im 

Bereich Robotik und Automatisierung mit  Service-  und Diagno-

seanwendungen, im Bereich des Mikroelektronenentwurfs oder 

im Bereich Product  Li fecycle Management .   

 

ZIELGRUPPEN 

 

 IT-Anwender ,  d ie an einer Verbesserung der Informations-

logist ik und der Geschäftsprozesse interessiert  s ind.   

 Anbieter  von IT-Produkten,  die auf  prozess-or ientierten  

Entwurfsmethoden sowie der  Interoperabi l i tät  von Systemen 

bas ieren .  

 Anbieter  von eingebetteten Systemen und technischen 

Produkten,  die hochwertige Automatis ierungslösungen oder 

innovative Product  Li fe Cycle Management-Lösungen real i -

s ieren wol len .  
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Hahn-Schickard-Gesellschaft Institut für  

Mikroaufbautechnik (HSG-IMAT)  
 

 

A l l m an d r i n g  9 b  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 5 - 8 3 7 1 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 5  8 3 7 0 5  

E - M a i l :  k u e c k @ h s g - i m a t . d e  

I n t e rn e t :  w w w . h s g - i m a t . d e

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  H e i n z  K ü c k  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  H e i n z  K ü c k

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Gehäuse -  und  Au fbautechn ik  fü r  Mikro sy s t eme  

Kunststof f -Miniaturgehäuse,  insbesondere Moulded Inter -

connect Devices (MID);   

SMD- und Chip-Bestückungs-techniken (Drahtbondtechnik ,  

F l ip-Chip-Technik,  Löt-  und Klebetechniken,  Vergusstech-

nik) .  

 

 Min ia tur i s i e r t e  Sensoren  und  Aktoren  au f  MID-  Ba s i s   

Beschleunigungssensoren,  Neigungssensoren,  Drehwinkel -

geber ;  Mikrovent i le .  

 

 Kunst s to f f t e chn ik  fü r  m in ia tur i s i e r t e  Sy s t eme  

Mikrospri tzgießtechnik ,  2-K-Spritzgießtechnik ,  Werkzeug-

bau;   

Selekt ive Metal l is ierung von Kunststof fen mit  2-K-,  Heiß-

präge-  und Laser-Technik;   

Fügen von Kunststof fen (Kleben,  Schweißen).  

 

 Präz i s ionsbea rbe i tung   

HSC-Technik,  Mikrofunkenerosionstechnik;   

Elektrochemisches Fräsen mit  ul trakurzen Spannungspulsen.  

 

 Baute i l -  und  Sys t emprü fungen   

Koordinaten-  und Oberf lächenmesstechnik ,  Funkt ionsprü-

fungen,  Umwelt-  und Zuver lässigkei tsprüfungen.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Entwurfs /Simulat ionssoftware:  Pro/ENGINEER, AutoCAD, 

EAGLE, Moldf low, S igmasoft ,  ANSYS, Pspice,  TestPoint ;  

 Präz isionsf räsmaschinen:  Fehlmann Picomax 60 M, 5  Achsen 

und Primacon PFM 24,  3  Achsen;  

 Ultrapräzisionsf räsmaschine:  Preci tech Freeform 700A;  

 Mikroerodiermaschine:  Sarix  SR-VHPM; Elektrochemisches 

Fräsen mittels  ult rakurzer  Spannungspulse :  ECMTEC Micro;  

 Zweikomponenten-Spri tzgießmaschine:  Arburg 320S 500 – 

60/60;  Mikrospritzgießmaschine:  Battenfeld Microsystem 50;  

 3D-Laserbearbeitungsanlage:  LPKF-UV, 355 nm und LPKF-

IR, 1064 nm; 

 Direktstrukturierung M³D: Optomec;  

 

 

 Selekt ive Meta l l i s ierung von Kunststof fen ,  insbesondere 

LCP und laserdirektst ruktur ierbare Kunststof fe ;  Sputteran-

lage :  Leybold-Heraeus Z 400,  3"  Targets ;  

 SMD Bestückungsautomat:  System Fri tsch Place Al l  PA 

908.580;  Manuel ler  F l ipchip-Bonder:  Finetech Fineplacer  

145; Vollautomatisches 3-Achsen-Dispenssystem: I&J Fisnar 

500 LN; 

 Dampfphasenlötanlage:  IBL SLC-500;  

 Vollautomatischer  Ultraschal l -Drahtbonder:  Hesse & Knipps 

Bond Jet  710;  Halbautomatischer  Golddrahtbonder:  F&K 

Delvotek 5610;  Halbautomatischer Bondtester :  Dage Ser ies 

4000;  

 Heissprägepresse :  Schmidt ServoPress  420 LV;  

 Rasterelektronenmikroskop:  EOL TESCAN 5130 mit  EDX: 

Oxford Instruments INCA -System 200;  

 Differentia l  Scanning Calorimetry :  Netzsch DSC 204 Phoe-

nix ;  Infrarotspektrometer :  Bruker Vector  22 mit  ATR Ein-

heit ;  TMA: Netzsch TMA 202;  UV/VIS-Spektralphotometer :  

Thermo Spectronic Genesys 6 ;  

 3-D Tastschnitt-Prof i lometer :  ATOS Surfascan 3CS;  3-D 

Koordinatenmessmaschine:  Werth VideoCheck-IP 

400x400x200;  Optisches Prof i lometer  mit  AFM: FRT Mic-

rogl ider ;  

 Mikrohärteprüfgerät :  F i scher Fischerscope H 100,  Röntgen-

f luoreszenz-Schichtdickenmessgerät :  F ischerscope XDVM-µ;  

 Temperaturschockschrank:  CTS TSS-70/130, Klimaprüf -

schrank:  CTS CV-70/350;  

 Vibrationsprüfung (Shaker) :  LDS V780/  HPA-K. 

 

ZIELGRUPPEN 

 

Unternehmen der  Mikrosystem- und Feinwerktechnik ,  insbeson-

dere aus den Branchen Kfz-Technik,  Elektrotechnik ,  MSR-

Technik,  Automatisierungstechnik,  Informations-  und Kommuni-

kat ionstechnik ,  Medizin-  und Datentechnik .  
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Hahn-Schickard-Gesellschaft Institut für Mikro-  

und Informationstechnik (HSG-IMIT) 
 

 

W i l h e l m - S c h i c k a r d - S t r a ß e  1 0  

7 8 0 5 2  VS -V i l l i n g e n  

T e l e f o n :  ( 0 7 7 2 1 )  9 4 3 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 7 2 1 )  9 4 3 - 2 1 0  

I n t e rn e t :  w w w . h s g - i m i t . d e

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  H o l g e r  R e i n e c k e  ( S p r e c h e r )  

P r o f .  D r .  Y i a n n o s  M a n o l i  

P r o f .  D r .  R o l an d  Z e n g e r l e  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

Moritz  Fal ler ,  Telefon:  (07721) 943-221

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

In  der  Sensorik , Mikrof luidik ,  Informationstechnik und in spe-

z iel len Mikrotechnologien zähl t  das HSG-IMIT in Baden-

Württemberg zu den führenden Entwicklungsdienst leis tern.  

Lösungen für  die Mediz intechnik ,  Biotechnologie ,  Kfz-Technik 

und anderen Bereichen bef inden s ich bei  den Auftraggebern 

berei ts im Markt  bzw. in  der Markteinführung.  Die Teams am 

HSG-IMIT prüfen die Machbarkei t ,  entwickeln und bauen Proto-

typen und organisieren schl ießl ich die Serienfert igung für  bzw.  

mit  den Kunden.  Die Service-Philosophie lautet :  Von der Idee 

zur  Produktion -  a l les  aus einer  Hand.  Die verschiedenen Kom-

petenzfelder  s ind in Produktgruppen organisiert .  Mit  dem Lehr-

stuhl  für  Anwendungsentwicklung am IMTEK (Uni  Freiburg)  

besteht eine enge F&E-Kooperat ion .  Das HSG-IMIT wurde a l s 

eine der ersten industr ienahen Forschungseinrichtungen nach 

dem neuen prozessorient ierten Managementsystem ISO 

9001:2000 zert i f iz ier t .  

 

Diens t l e i s tungsangebot :  

 

F&E  DIENSTLEISTUNGEN 

 

 Sensoren & Systeme 

• Inert ia l  Sensoren 

• Thermische Sensoren 

 Mikrofluidik 

• Lab-on-a-Chip 

• Mikrodosiersysteme 

 MicroMedizin 

 Energieautonome Systeme 

 

 

 

PROTOTYPEN & PRODUKTION 

 

 Wafertechnologie 

 Flexible Mikrosysteme 

 Assembly & Packaging 

 

ENGINEERING SERVICES  

 

 Modell ing & Design 

 Schadensanalyt ik 

 Messplatzautomation 

 Elektronische Systeme 

 

AUSSTATTUNG 

 

 Werkzeuge für  Entwurf  und Simulat ion (CAD, FEM) sowie 

Messdatenerfassung;  

 Reinraum (ca .  600 m²,  Klasse 10 -  1000) mit  a l len zur  Mik-

rostrukturierung und mikrotechnischen Oberf lächenbearbei-

tung erforderl ichen Geräten;  

 Messtechnik zur Charakteri s ierung von mechanischen und 

elektri schen Eigenschaften sowie von Oberf lächen (u .a .  

REM).  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Unternehmen aus den Bereichen Kraft fahrzeugindustrie ,  Fein-

werktechnik ,  Haushaltstechnik , Klimatechnik , Medizintechnik  

und Umwelttechnik .   
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Institut für Lasertechnologien in der Medizin und 

Meßtechnik (ILM) an der Universität Ulm 
 

 

H e l m h o l t z s t r a ß e  1 2  

8 9 0 8 1  U l m  

T e l e f o n :  ( 0 7 3 1 )  1 4 2 9 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 3 1 )  1 4 2 9 - 4 2  

E - M a i l :  i n f o @ i l m . u n i - u l m . d e  

I n t e rn e t :  w w w . u n i - u l m . d e / i l m  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  R u d o l f  S t e i n e r  ( D i r e k t o r )  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  R a i m u n d  H i b s t  ( s t e l l v .  D i r e k t o r )  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

W o l f g a n g  S t r au ß ,  T e l e f o n :  ( 0 7 3 1 )  1 4 2 9 - 2 1  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet  der  medizinischen 

Laseranwendung in der  

 

Therap ie :  

Grundlagenuntersuchungen zur  Wirkung von Laserst rahlung auf  

Gewebe,  Experimentel le Untersuchungen und kl inische Erpro-

bungen zum therapeut ischen Einsatz  von Lasern in den verschie-

densten medizinischen Fachrichtungen,  Photodynamische Thera-

pie ,  Minimal invasive chirurgische Verfahren,  Laser-Ablat ion von 

Gewebe,  Laser-Therapie-Zentrum. 

 

Diagnos t ik :  

Grundlagenuntersuchungen zur Lichtausbreitung im Gewebe,  

Untersuchungen zur  spektroskopischen Gewebediagnostik ,  Ver-

fahren zur  opti schen Tomographie,  Laser -Doppler -Messungen an 

biologischen Systemen, Stoßwellenmessungen im Gewebe,  Fluo-

reszenzmikroskopie (FLIM, FRET, FRAP),  biologische Testsyste-

me,  n ichtl ineare bi ldgebende Verfahren.   

 

Forschung und Entwicklung auf  dem Gebiet  der Dental -

technologie 

 

 Grundlagenuntersuchungen zur opt i schen Charakter i sierung 

des Zahns;  

 Lasereinsatz  zur Therapie ,  Oberf lächenmodif ikat ion und 

Prävent ion;  

 Optische Diagnosegeräte (Karies ,  Per idont it i s) .  

 

 

 

Forschung und Entwicklung auf  dem Gebiet  der  Laseranwendung 

in der  

 

Mess techn ik :  

Photothermische Verfahren zur  Mater ia lprüfung, zur  Best immung 

thermischer  Parameter  und zur  Randzonenanalyse,  Oberf lächen-

messtechnik mit takti len ,  opti schen und akusti schen Verfahren,  

Strei fenprojekt ion zur  Gestalt  und Formmessung,  Anwendung 

optischer  Messmethoden in der  Medizin.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Verschiedene Lasersysteme (gepulst  und kontinuier l ich vom 

UV bis  IR) ,  Femtosekundensystem; 

 Mikroskopiesysteme für  biologische und messtechnische 

Aufgaben (Laser-Scanning-Mikroskop,  Raster-Kraft -

Mikroskop,  Photothermik-Mikroskop,  Akust isches Nahfeld-

Mikroskop) ;  

 Messsysteme zur Laserstrahlanalyse ;  

 Spezia l labor :  Histologie ,  Zel lkultur  (S1) ,  Molekularbiologie ;  

 Lasertherapiezentrum. 

 

ZIELGRUPPEN 

 

Klein- und Mittelbetriebe der Industr ie und des Handwerks ,  

Dienst lei stungsunternehmen, Kliniken,  Ärzte ,  Laser industrie .  
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Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS) 

 
 

 

A l l m an d r i n g  3 0 a  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  2 1 8 5 5 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  2 1 8 5 5 - 1 1 1  

E - M a i l :  i n f o @ i m s - c h i p s . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i m s - c h i p s . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  D i p l . - I n g .  J o a ch i m  Bu r g h a r t z  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  H a r a l d  R i ch t e r  ( S y s t e m e )  

D r .  W o l f g a n g  A p p e l  ( T e c h n o l o g i e )  

D r .  M a t h i a s  I rm s c h e r  ( L i t h o g r a f i e )  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOMPETENZEN 

 

 Mikroe l ek t ron i s che  Sy s teme   

Entwicklung von anwenderspezi f i schen Mikrochips (ASICs) 

und Chip-Systemen;  kostengünst ige und schnel le Herstel -

lung von ASICs für  professionel le Anwendungen mit  typisch 

kleinen Stückzahlen (100-50 .000) ;  ASICs für  hohe Zuver läs-

s igkeitsanforderungen z .  B .  für  den Weltraumeinsatz ;  

CMOS-Bildaufnehmer mit  höchster  Dynamik (HDRC
®
),  in-

dividuel l  an Kundenanforderungen angepasst ,  z .  B.  Bi ldsen-

soren für  die Medizintechnik und Sicherheitsüberwachung 

in der  Automation.   

 

 S i l i z ium-Techno log ie  

CMOS 0,5  µm- und 0 ,8  µm-Technologie ;  Entwicklung kun-

denspezi f i scher  Prozesse,  z .B .  für  Hochvoltanwendungen; 

Dienst lei stungen für  Einzelprozesse,  u .a .  Epitaxie ,  Ionen-

implantation,  Oxidat ion,  Plasma-Ätz-  und Abscheide-

Prozesse;  Wafer  und Chips für  Sonderprüfungen, Mess-  und 

Kalibriertechnik;  Add-on Prozesse,  Entwicklung von Her-

stel lungsverfahren zur  Fert igung ul tradünner Mikrochips ;  

Aufbautechnik für Keramikgehäuse und Chip-on-Board.   

 

 L i thogra f i e  

Generierung von Nanometerst rukturen auf  Wafern und 

quadrati schen Quarzsubstraten mit  E-Beam-Lithograf ie ;  

Entwicklung von Herstel lungstechnologien künft iger  Mas-

ken;  Fert igung von zwei-  und dreidimensionalen Replikat i -

onsmastern und Nanoimprint -Templates auf  S i -Wafern bzw.  

Quarzsubstraten; Herstel lung von Si -  oder S i -Nitr id-

Membranen mit st rukturierten Absorbern wie Aluminium 

oder Chrom; Fert igung di f f rakt iver Optiken.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 

Komplette Mikrochip-Pi lot l in ie und modernste Front-End-

Maskenlinie im 700 m² Reinraum der Klasse 10;  Labors  für  De-

s ign ,  Test  und Zuverlässigkeit ;  Qual i tätss icherungssystem für die 

Herstel lung von ASICs und CMOS-Bi ldsensoren von der  Spezi f i -

kat ion bis  zur  Ser ie .  

 

Zert i f i z ierung nach ISO 9001 und Herstel leranerkennung  

QC 001002-3 für Mikrochips .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Anwender der Mikroelektronik, insbesondere kleine und 

mittels tändische Unternehmen.  

 

 Anwender komplexer  opti scher  Komponenten und bi ldge-

bender Sensorik .  

 

 Unternehmen und Forschungseinrichtungen a ls  Partner  für  

Verbundvorhaben im nationalen und internationalen Rah-

men.  
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Institut für Textilchemie und Chemiefasern (ITCF) 

der Deutschen Institute für Textil- und  

Faserforschung Denkendorf (DITF) 
 

 

I T C F  D e n k en d o r f  

K ö r s c h t a l s t r a ß e  2 6  

7 3 7 7 0  D e n k e n d o r f  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 1 0 1  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 1 8 5  

E - M a i l :  i n f o @ i t c f - d en k e n d o r f . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i t c f - d e n k en d o r f . d e  

 

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  F .  E f f e n b e r g e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  F .  E f f e n b e r g e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 1 0 1  

D r .  r e r .  n a t .  B .  C l a u ß ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 1 2 6  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Chemie ,  Phys ik  und  Techno log i e  der  Fa se rher s te l l ung  

Spinnen von syntheti schen und natür l ichen Polymeren;   

Super-High-Speed Spinning;  Reakt ivextrusion;  Synthese von 

Faserpolymeren; cel lulosi sche Fasern;  Modif izierung von Po-

lymeren zur  Verbesserung des Verarbeitungsverhaltens ;  

Strukturuntersuchungen an Fasern ;  opt i sche Online-

Messtechnik zur Best immung der  molekularen Orientierung 

in Polymerfasern.  

 

 In te l l i gen te  Mate r i a l i en  und  Nanos t ruk tu ren  

Einsatz  von Nanopart ikeln in Fasern ,  auf  Oberf lächen und in 

Beschichtungen; mikro-  und nanoporöse Fasern und Schich-

ten;  oxidische und nicht-oxidische Keramikfasern für  Spezi -

a lanwendungen (Hochtemperatur ,  Katalyse ,  Keramik-  und 

Metal lverstärkung) ;  le istungsfähigere Kohlenstof f -Fasern .  

 

 Innova t i ve  Tex t i l ve rede lungsproze s s e  

Optimierung klass i scher  Veredelungsverfahren;  umwelt -

f reundliche Veredelung;  neue,  wasser f reie Prozesse (Plasma,  

UV, Elektronenstrahl) ;  innovative Färbe- und Druckverfah-

ren (z .B.  le i t fähige Strukturen auf  Text i l ien mittel s  Inkjet) .  

 

 Chemie  t echn i s che r  Tex t i l i en  und  t ex t i l e r  Verbund -

werk s to f f e  

Oberf lächenmodif izierung und –funktional i s ierung;   

Beschichtung und Kaschierung; neue Beschichtungsverfah-

ren und –mater ia l ien ;  Superabsorber ;  Smart  Texti les .  

 

 Po lymer - ,  Fa s e r -  und  Text i l ana l y t ik  (P rü f l abor )   

Ver fahren der  physikal i schen und chemischen Analyt ik und 

text i l spezi f i sche Prüftechnik.  

AUSSTATTUNG 

 

 Reaktoren zur Herstel lung von Faserpolymeren und Anlagen 

zur Weiterverarbei tung im Pi lotmaßstab;  

 

 Moderne Geräte und Maschinen zur  Durchführung von 

Ausrüstungs- ,  Färbe- ,  Druck-  und Beschichtungsprozessen;  

 

 Analyti sche Geräte und Methoden zur  Charakter i sierung 

von Polymeren,  Fasern ,  Texti l ien und Hi l f smitteln ;  

 

 (Elektronen)optische Ausrüstung zur  Abbildung von Ober-

f lächen,  Röntgenanalyse zur  Aufklärung der  Faserstruktur ;  

 

 Einrichtungen zur Prüfung von Licht- ,  Wasch-  und 

Gebrauchsechthei ten von Texti l ien .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Faserherstel ler ,  faserverarbei tende Industr ie ,  Addit iv-  und 

Hil f smittelherstel ler ;  

 

 Text i lveredlungsindustr ie ,  Herstel ler  von Farbstoffen ,   

Ausrüstungs-  und Text i lhi l f smittel . 
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Institut für Textil- und Verfahrenstechnik  

Denkendorf (ITV) der Deutschen Institute für  

Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) 
 

 

K ö r s c h t a l s t r a ß e  2 6  

7 3 7 7 0  D e n k e n d o r f  

P o s t f a c h  1 1  5 5  

7 3 7 6 6  D e n k e n d o r f  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 2 9 7  

E - M a i l :  i t v @ i t v - d e n k en d o r f . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i t v - d e n k en d o r f . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  H e i n r i ch  P l an c k  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

P r o f .  D r . - I n g .  H e i n r i ch  P l a n c k ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 2 1 6  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Fa se r -  und  Garn techno log ien  

Entwicklung neuer  Polymere für  die Faser -  und Membran-

technik insbesondere für medizinische Anwendungen,  die 

Verarbei tung von Fi lament-  und Stapelfasern in konventio -

nel len und innovativen Spinnverfahren und die Veredlung 

und Funktional is ierung von Garnen.  Forschungsthemen sind 

nachwachsende Rohstof fe ,  die Polymersynthese,  F i lament-

garntechnologien,  Stapel fasertechnologien,  d ie Fi lament-

garnveredlung sowie die Spulentechnologie.  

 

 F l ächen -  und  S t ruk tur t echno log i en  

Entwicklungen zu tradi t ionel len Flächenherstel lungsverfah-

ren (Gewebe- und Maschenwarenherstel lung mit  Str ick-  und 

Wirktechnologien) sowie Vliesstof f technologien,  F lechten 

und Faserververbundtechnik .  

 

 Funkt iona l i s i e rung  

Entwicklung innovativer  Produkte mit  neuart igen Eigen-

schaften durch Funktional i s ierung text i ler  Materia l ien mit  

speziel len Oberf lächentechniken.  Diese basiert  auf  For-

schung in den Bereichen Oberf lächentechnologie , Nano-

technologie ,  Bionik,  Konfektionstechnologie und Flock-

technik.  

 

 Innova t i ve  und in te l l i gen te  P rodukte  

Text i le Produktforschung und –entwicklung mit  den 

Schwerpunkten Technische Text i l ien ,  Biomaterial ien ,  Um-

welttechnik,  Medizintext i l ien ,  Smart  Text i les  und Texti les  

Bauen.  

 

 

 

 Moderne  Produk t ion   

Entwicklungen zur  Unterstützung moderner Produkt ions-

formen in den Bereichen Prozess-  und Fert igungsautomati -

s ierung,  Umwelttechnik,  Qual i tätss icherung und Schal l tech-

nik .  

 

 Prü fung  t ex t i l e r  Werks to f fe   

Al lgemeine Text i lprüfungen sowie speziel le Prüfungen im 

Bereich Technische Text i l ien (Prüf labor  TT, Biophysiologie ,  

Umweltsimulat ion,  Schl ichterei /Umwelt)  und Biologie (Mik-

robiologie ,  Zel lkulturtechnik ,  Zytotoxizität) .  

 

AUSSTATTUNG 

 

Versuchsmaschinen im Technikum- und Industr iemaßstab für  a l le 

zentra len Prozesse der  text i len Fert igung und Kunststof fverar -

bei tung;  Zentrales  Prüf labor  für  al lgemeine Text i lprüfungen 

(physikal i sch/chemisch) ;  Spezial labore für Technische Text i l ien 

(Prüf labor  TT, Biophysiologie ,  Umweltsimulat ion,  Schl ichterei ) ;  

Prüf labor  Biologie (Mikrobiologie ,  Zel lkulturtechnik ,  Zytotoxizi -

tät) ,  Abwassertechnikum mit  Pi lotanlagen für  biologische und 

chemisch-physikal i sche Abwasserbehandlung.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Text i l -  und Bekleidungsindustrie ,  Text i lmaschinenbau,  Chemie-

faserindustrie ,  Verarbei ter  und Anwender text i ler  Produkte,  

Unternehmen im Bereich Medizin-  und Umwelttechnik ,  Fachver-

bände,  öf fentl iche Auftraggeber .  
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Zentrum für Management Research (DITF/MR)  

der Deutschen Institute für Textil- und  

Faserforschung Denkendorf (DITF) 
 

 

K ö r s c h t a l s t r a ß e  2 6  

7 3 7 7 0  D e n k e n d o r f  

P o s t f a c h  1 1  5 5  

7 3 7 6 6  D e n k e n d o r f  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 2 3 8  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 3 0 2  

E - M a i l :  t h o m a s . f i s ch e r @ d i t f . d en k e n d o r f . d e  

I n t e rn e t :  w w w . d i t f - d en k e n d o r f . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  po l . ,  h ab i l .  I n g .  T h o m a s  F i s c h e r   

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

P r o f .  D r .  r e r .  po l . ,  h ab i l .  I n g .  T h o m a s  F i s c h e r  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 3 4 0 - 2 3 8

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Innova t ion smanagement  und  Wi s sen smanagement  

Entwicklung und Erprobung wissensbasierter  Management-

Methoden und Informations-Technologien für die sektor-

übergrei fende Entwicklung neuer  texti ler Strukturen und 

Verfahren,  insbesondere für  kooperat ives Design und ent-

sprechendes Netzwerkmanagement.  

  

 Supp ly  Cha in  Management  und  E l ec t ron ic  Bus ines s  

Im Rahmen des Konzeptes der Extended Smart  Organisat ion 

werden wissensbasierte Planung und Monitor ing in dynami-

schen Unternehmensnetzwerken /  Dynamical ly Networked 

Enterpri ses)  entlang der Text i len Wertschöpfungskette ver-

folgt .  Für neue Formen der  Kooperation zwischen den Part-

nern aus Texti l industr ie ,  Konfekt ion und Handel  sowie Lo-

gist ik werden die erforderl ichen konzept ionel len und tech-

nischen Grundlagen geschaf fen und in Form von Pi lotan-

wendungen prakt isch erprobt .  Dazu werden konzeptionel l  

neue Formen der  Aufgabenvertei lung zwischen Industr ie 

und Handel ,  die durch Internettechnologien erst  ermöglicht  

werden,  erprobt und Web-basierte Services für die Beklei -

dungsindustrie entwickel t .   

 

 In teg r i e r te  Management sy s teme   

Zunehmende Bedeutung kommt der  Integrat ion von Quali -

täts- ,  Umwelt- ,  S icherheits -  und Risikomanagement in  Un-

ternehmen zu.  Hier für  werden mit  Betr ieben der  Text i lwirt-

schaft  und ihren Partnern Lösungen entwickel t  und impli -

z iert .   

 

 

 

 Produkt ionsmanagement  und  Log i s t ik  

Entwickung und Erprobung von Konzepten für  die Prozess-  

und Lei tebene der Text i l industr ie .  Ausgehend von individu-

el len f i rmenspezi f i schen Fragestel lungen etwa zur  Rüstopti -

mierung von Webmaschinen,  werden Gestal tungshinweise 

und Lösungsansätze für die Weiterentwicklung der  IT-

Strukturen im Unternehmen erarbei tet .  

 

 Bet r i eb l i che  Schu lung  und  Wei te rb i ldung   

Gemeinsam mit  dem Gesamtverband der  deutschen Text i l -  

und Modeindustr ie wird mit  „VIBINET – Das v i rtuel le   

Bi ldungsnetzwerk für  Texti lberufe“  eine E-Learning-Platt -

form in der Text i lbranche entwickel t  mit  dem Ziel ,  den ge-

samten Lehrstoff  für  die texti le Aus-  und Weiterbi ldung  

digi tal  aufzuberei ten .  

 

AUSSTATTUNG 

 

Werkzeuge zur Geschäftsprozess-Modell ierung,  zum Lebenszyk-

lus-Management , zur Simulat ion und Optimierung,  zum Quali -

täts-  und Umweltmanagement , zum Wissensmanagement ,  zum 

Risikomanagement sowie für  den Aufbau von Systemen für  Com-

puter Supportes Cooperat ive Work (CSCW), Web Applicat ions ,  

Web Hosting und E-Learning Plat t formen.   

 

ZIELGRUPPEN 

 

Text i l -  und Bekleidungsindustrie ,  Text i lmaschinenbau,  Chemie-

faser industrie ,  Chemische Industr ie ,  Dienst lei ster  ( insb .  IT-

Dienst leis ter) ,  Verarbei ter  und Anwender text i ler  Produkte 

(Unternehmen in angrenzenden Sektoren) ,  Fachverbände,  öf fent-

l iche Auftraggeber .  
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Lederinstitut Gerberschule Reutlingen e.V. (LGR) 

Lehr-, Prüf- und Forschungsinstitut  

 
 

 

E r w i n - S e i z - S t r aß e  9  

7 2 7 6 4  R e u t l i n ge n  

P o s t f a c h  2 9  4 4  

7 2 7 1 9  R e u t l i n ge n  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 2 1 )  1 6 2 3 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 2 1 )  1 6 2 3 - 1 1  

E - M a i l :  l g r @ l g r - r e u t l i n g e n . d e  

I n t e r n e t :  w w w . l g r - r e u t l i n g e n . d e  

 

Le i tung :  

D r . - I n g .  H e i n z -P e t e r  G e r m an n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r . - I n g .  H e i n z -P e t e r  G e r m an n ,  W e r n e r  L u z  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Praxisnahe Forschung und Entwicklung auf  dem Gebiet  der 

Lederherstel lung und der  Pelzveredelung.  

 

 Ledertechnologie ,  Qual itätssicherung mit  Ziel r ichtung 

umweltf reundl icher  Produktionsmethoden sowie Reduzie-

rung der Umweltbelastung.  

 

 Chemische und physikal i sche Produktprüfungen von Leder  

und Pelz  einschl ießl ich Schadstof fanalyt ik.  

 

 Umweltanalyt ik ,  Behandlung von Abwässern , Schlämmen 

und Abluft .  

 

 

AUSSTATTUNG 

 

 Akkredit ierte Prüf-  und Versuchslabors für  a l le anfal lenden 

chemischen und physikal i schen Analysen im Bereich Leder 

und Pelz  sowie für  den Umweltbereich (UV/VIS- ,  FTIR-

Spektroskopie,  AAS, GC-MS, HPLC, GC-ECD, ICP).  

 

 Eigene Versuchsgerberei  mit  der  Mögl ichkeit  der  Produk-

t ion in industriel len Größenordnungen.   

 

ZIELGRUPPEN 

 

Lederwirtschaft  einschl ießl ich der  der  Lederherstel lung vor-  bzw.  

nachgelagerten Wirtschaftsbereiche,  wie z .B.  Rohhautgewinnung,  

Verwertung anfal lender Kuppelprodukte,  Lederverarbeitung,  

chemische Hil f smittel industrie .  
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NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches  

Institut an der Universität Tübingen  
 

 

M a r k w i e s e n s t r a ß e  5 5  

7 2 7 7 0  R e u t l i n ge n  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 2 1 )  5 1 5 3 0 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 2 1 )  5 1 5 3 0 - 1 6  

E - M a i l :  m u e l l e r @ n m i . d e ,  h a e m m e r l e @ n m i . d e  

I n t e rn e t :  w w w . n m i . d e

 

Le i tung :  

R .  E n z i o  M ü l l e r ,  P h . D  ( I n s t i t u t s l e i t e r )  

P r o f .  D r .  H u go  H ä m m e r l e  ( s t e l l v .  I n s t i t u t s l e i t e r )  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

R .  E n z i o  M ü l l e r ,  P h . D ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 2 1 )  5 1 5 3 0 - 1 0  

P r o f .  D r .  H u go  H ä m m e r l e ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 2 1 )  5 1 5 3 0 - 4 5  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 
 

 Pharmazeut i s che  B io t echno log i e :   

Zel lkul turtechnik,  Biosensorik ,  Neurobiologie ,  Molekular-

biologie ,  zel luläre Assaysyteme, Immortal i s ierung,  Bioanaly-

t ik ,  RNA-QC Analytik ,  Pept idsynthese (kombinator ische 

Pept idbibl iotheken,  Pept id Sets ,  Zyklopept ide,  Phosphopep-

t ide,  stabi l  i sotopenmarkierte Pept ide etc .) ,  Proteinanalyt ik ,  

Protein Prof i l ing,  Screening,  Protein Microarrays ,  Protein 

Express ionsanalysen,  Miniaturi s ier te Multiplexe Assaysyste-

me, Antikörper Charakteri s ierung,  Epitopmapping,  Af f ini -

tätsbest immung,  Ol igosaccharidanalyt ik ,  BioChip Technolo-

gie ,  Assayentwicklung,  Elektrophysiologie ,  Targetval idie -

rung-Proteinfunkt ionsanalyse s iRNA/shRNA-Vektoren,  Blut -

Hirnschranke,  Reverse Screening , BioMEMS. 

 

 Biomed i z in techn ik :   

Neurotechnologie ,  Tissue Engineer ing,  Medizinprodukte,  

Biomateria l ien .  

 

 Ober f l ä chen -  und  Grenz f l ä chen techno log ie :   

Mikro-  und Nanotechnologie ,  Funktionel le Oberf lächen und 

Schichten,  Kleb- ,  Haft-  und Tribosysteme.   

 

AUSSTATTUNG 
 

 Sekundärionen-Massenspektrometr ie (SIMS) ,  Sekundärneut-

ra ltei lchen-Massenspektrometrie (SNMS),  Photoelektronen-

spektroskopie (XPS) ,  Auger-Elektronenspektroskopie (AES) ,  

Raster-Auger-Elektronenspektroskopie (SAM), Röntgenfluo-

reszenz-Analyse (RFA);  

 S2-Labors ,  vi rale Vektoren;  

 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) mit  Leichtele-

mentdetektor (EDX) und Elektronen-Energieverlust -

Spektroskopie (PEELS) ,  Rasterelektronenmikroskopie (SEM, 

ESEM) mit  EDX und digitaler  Bi ldanalyse,  Konfokales Laser 

Scanning Mikroskop,  Atomkraf t-Mikroskop (AFM),  Raster-

Tunnelmikroskop (STM);  

 BET und Hg-Porosimetr ie ,  UV-,  -v i sib le ,  NIR-Spektroskopie, 

AAS, GC, Prof i lometrie ,  FTIR-Spektroskopie,  Raman-

spektroskopie,  El ipsometrie ;  

 Reinraum, Mikrostruktur labor ,  Dünn- und Dickschichther-

stel lung,  Hochvakuumbedampfungsanlage,  RF-Sputtern , 

S iebdruck,  Galvanotechnik ,  PECVD-Anlage,  

 

Labor für Klebtechnik,  Werkstof fprüf labor ,  Photol i thograf ie ,  

Elektronenstrahl l i thograf ie ,  „ In si tu“-Ionendünnen im TEM; 

 Focused Ion Beam (FIB) ;  

 Zel lkul turtechnik ,  in  vit ro-Testsysteme,  Zel l -Substrat -

Wechselwirkungen,  Immunhistochemie,  Luminometer ,  Taq-

Man, Fluometer ;  

 Elektrophysiologische Testsysteme:  Roboocyte®, Standard-

Patch-Clamp-Messplätze mit  Vielkanalperfus ion,  Mikroelekt -

roden-Array-  und Infrarot-Patch-Clamp-Setup mit  Auf l icht -

Fluoreszenzmikroskop,  Elektrost imulat ion;  

 Protein Array Faci l i ty :  Reinraum, Gesim Nanoplotter  NP2.0 ,  

Scanarray Gix ,  Microarrayscanner ,  Biacore 3000;  BioChip 

Arrayer™, GMS 417 Arrayer ,  GMS 418 Array Scanner ,  Lumi-

nex 100™, Luminex HTS, GeSim-Arrayer  NP1.2 ,  Pipett ier-

roboter  Tecan Genesis  RSP100,  QIAGEN Pipett ierroboter 

Biorobot 3000,  Zeptosens ZeptoReader  F3000,  BD Bioscien-

ces BD FACSArray ;  

 Labor für  Sensorentwicklung,  Elektrochemie,  Faseroptik ,  

Multichannelpotentiostat ,  Impedanzspektroskopie, 

Mikrof luidiksystme;   

 Peptidsynthese:2x SyRo multiple Pept idsynthesizer  (1mg-

100mg Scale) ,  Gefr iert rocknungssysteme, Pioneer™ und Pre-

lude™, Einzelpept idsynthesizer ;  Gynkotek und Var ian prä-

parat ive HPLC Systeme, Combi-Flash System Sq 16x multip-

les  Flash-LC-System;  

 Massenspektrometr ie :  ESI-QTOF-MS, Quattro Micro ™ 

Tripel  Quadrupol  MS,  Bi f lex III ,  MALDI-TOF-MS, API-

qTOF-MS, API-Triple-quadrupol -MS, MALDI-TOF-MS Bif lex 

III ;  

 HPLC Systeme:  2x HP 1100,  Gynkotek und Smart™ Micro 

HPLC Systeme mit  UV- ,  Fluoreszenz- ,  Verdampfungsl icht -

streu (ELSD) und massenspektrometri scher (MS) Detekt ion;  

 Analyti sche und präparat ive HPLC, Lichtstreudetektor ,  

F luoreszensdetektor ,  DAAD; 

 Tecan MicroPrep-  und Genesis  Pipett ierroboter für  Proben-

vorbereitung,  Kapil larzonenelektrophorese,  1D/2D-PAGE-

Systeme; 

 Elektronenstrahlverdampfen,  Plasmareaktor ,  CVD-Reaktor ,  

Microdrop-Mikrodosierroboter ,  Mikrokontaktprinting;  

 Ultraschal lmessung.  

 

ZIELGRUPPEN 
 

 Industr ieunternehmen; 

 Hochschul-  und andere Forschungsinst i tute;  

 Staatl iche Stel len mit  FuE-Bedarf .  
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Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung (ZSW) Baden-Württemberg 
 

 

I n d u s t r i e s t r a ß e  6  

7 0 5 6 5  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 1 0 0  

I n t e rn e t :  w w w . z s w - b w . d e  

 

S t an d o r t  U l m :  

H e l m h o l t z s t r a ß e  8  

8 9 0 8 1  U l m  

T e l e f o n :  ( 0 7 3 1 )  9 5 3 0 - 6 0 6  

T e l e f a x :  ( 0 7 3 1 )  9 5 3 0 - 6 6 6  

 

Vors tand :  

P r o f .  D r .  F r i t h j o f  S t a i ß  ( G e s c hä f t s f ü h r u n g )  

D r .  r e r .  n a t .  H an s j ö r g  G ab l e r  

P r o f .  D r .  W e r n e r  T i l l m e t z  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

K . - H .  F r i e t s ch ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 0 6  

E - M a i l :  k a r l - h e i n z . f r i e t s ch @ z s w - b w . d e  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung,  Technolo-

gietransfer  zu folgenden Themen: 

 

Geschä f t sbe re i ch  Photovo l t a ik   

( D r .  r e r .  n a t .  H a n s j ö r g  G a b l e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 5 7 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  

7 8 7 0 - 2 3 0 ) :  

 

 Mater i a l for s chung :   

Herstel lung und Analyse von dünnen Schichten (metal l i sche,  

halbleitende und i sol ierende) ,  Dünnschicht-Solarzel len und 

Module,  Flexible Solarmodule,  Dünnschichtsolarzel len für  

die Raumfahrt ,  Schwerpunkt CIS-Technologie .  

 

 Anlagentechn ik :   

Energieertragsanalyse und Langzeitstabi l i tät ,  mechanische 

Nachführung von Solar f lächen mit  dem Sonnenstand,  Solar -

module für  Dach-  und Fassadenintegrat ion.  

 

 

F achgeb ie t  Regenera t i ve  Ene rg i e t räger  und  Ver f ah ren   

( D r .  M i c h a e l  S p e c h t ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 1 8 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 0 0 )  

 

C0
2
-Recycl ing,  Treibstof fe aus Biomasse ,  Wasserstof fherstel lung,  

Synthesegasherstel lung,  Methanol ,  Reformierung.  

 

 

Geschä f t sbe re i ch  E l ek t rochemi sche  Energ ie -Wand lung  und  

- Spe i che rung  

( P r o f .  D r .  W e r n e r  T i l l m e t z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 3 1 )  9 5 3 0 - 6 0 7 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 3 1 )  

9 5 3 0 - 6 6 6 ) :  

 

 Bat t e r i e spe i cher :  

Tests  von Batterien ,  Sicherheitstests ,  S icherhei ts-  und Um-

weltverträgl ichkei tsstudien,  Standardbatter ien (Pb/PbO
2
- ,  

Ni /Cd-) ,  fortgeschri t tene Batter ien (Li ,  Ni/MeH, Superkon-

densatoren).  

 

 

 Angewandte  E l ek t rochemie  und  Ma ter i a lw i s sen -

s cha f ten :   

Mater ia lanalysen und -entwicklung für  konventionel le und 

neue Batterien sowie Superkondensatoren.  

 

 Brenns to f f z e l l en :  

Niedertemperaturbrennstoffzel len (PEMFC, DMFC),  Materi -

a lentwicklung,  Zel lenentwicklung,  Stackauslegung,  System-

integrat ion und - test .  

 

 Mode l l i e rung  e l ek t rochemi sche r  Ve r f ah ren  und   

Sy s teme :   

Model lbeschreibung von Brennstoffzel len ,  BZ-Stacks ,   

BZ-Systemen und Speichern.  

 

 

Sy s t emana ly se  (Quer s chn i t t s au fgabe )  

( D r .  O l e  L a n g n i ß ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 2 6 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  7 8 7 0 - 2 0 0 ) :  

 

Technologiebewertung,  Systemeinbindung (Netze,  Inselbetr ieb) ,  

Markteinführungsstrategien.  

 

AUSSTATTUNG 

 

Technikum Dünnschichtphotovoltaik ;  Photovoltaik-Testanlage 

Widderstal l  bei  Merkl ingen;  Sputter -  und Aufdampfanlagen; 

Spektroskopie für besondere Oberf lächenanalysen;  Dif f rakto-

metrie ;  Test labor für  Reformer;  Test labor  für Batter ien und 

Brennstof fzel len,  Labor für Materia l synthesen,  S imulat ionstools 

für  Komponenten und Systeme.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Pol i t ik ,  Industr ie und Handwerk,  öf fentl iche Hand, Europäische 

Union.  
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Fraunhofer-Institut für Angewandte  

Festkörperphysik IAF 
 

 

T u l l a s t r aß e  7 2  

7 9 1 0 8  F r e i b u r g  

T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  5 1 5 9 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 6 1 )  5 1 5 9 - 4 0 0  

I n t e rn e t :  w w w . i a f . f r a u n ho f e r . d e  

 

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  O l i v e r  A m b a c h e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  r e r .  n a t .  H a r a l d  D .  M ü l l e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  5 1 5 9 - 4 5 8  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das IAF ist  ein führendes Forschungsinst i tut  auf  dem Gebiet  der  

III -V Verbindungshalbleiter  und deren Anwendungen in der 

Mikro- ,  Nano- und Optoelektronik .  Das Angebot des IAF gl iedert  

s ich in die folgenden Geschäf tsfelder :  

 

 MMICs ,  monoli t i sch integr ierte Mikrowel len-  und Mil l ime-

terwellenschal tungen für  Frequenzen bis  340 GHz;  

 

 Mischs igna l -  und  Dig i t a l s cha l t l ungen  für  Datenraten bis  

zu 100 Gbit/ s ;  

 

 In f ra ro t -Senso ren ,  für  den Spektralbereich von 3-20 µm; 

 

 Halb l e i t e r -La se r  und  LEDs , vom Ultravioletten bis  zum 

Infraroten;  

 

 Diamant s che iben ,  Produkte aus synthet ischen CVD-

Diamantscheiben für viel fä l t ige technische Anwendungen . 

 

 

Für die Bearbei tung dieser Geschäftsfelder stehen die folgenden 

Kernkompetenzen zur Verfügung:  

 

 Entwur f  von elektronischen und optoelektronischen Bau-

elementen und Schaltungen;  

 

 Epi t ax i e  von al len relevanten III -V Verbindungshalbleitern 

incl .  der  Nitr ide und Antimonide;  

 

 Techno log ie  zur  Herstel lung von Bauelementen,  Schal tun-

gen und Modulen in Kleinser ien; 

 

 CVD-Diamant -Technolog ie  zur Herstel lung von syntheti -

schen Diamantscheiben und Diamant-Produkten.  

 

Das Inst i tut  i st  durch TÜV CERT nach DIN EN ISO 9001:2000 

zert i f i z iert .  

 

AUSSTATTUNG 

 

 CAD-Systeme zum Entwurf  und Simulat ion von III -V Bau-

elementen und Schaltungen;  

 

 Epitaxieanlagen (MBE und MOCVD) für  I I I -V und II -VI 

Verbindungshalblei ter ;  

 

 Komplette Reinraum-Prozesstechnologie incl .  e igener   

Maskenherstel lung;   

 

 CVD-Reaktoren zur  Herstel lung von Diamantscheiben;  

 

 Umfangreiche Analyt ik  (SIMS, Röntgenbeugung,  opt ische 

Spektroskopie,  usw.) ;  

 

 Höchstf requenz-Messtechnik bis  325 GHz;  

 

 Lebensdauer-  und Zuverlässigkei tsuntersuchungen von 

Bauelementen und Schal tungen.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Herstel ler  und Anwender von mikro-  und optoelektronischen 

Komponenten in z ivi len und wehrtechnischen Bereichen.  
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Fraunhofer-Institut für  

Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 0 1  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 2 2 9 9  

E - M a i l :  p r e s s e @ i ao - f r au n h o f e r . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i a o . f r a u n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  D r . - I n g .  E .  h .  D i e t e r  S p a t h  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D i p l .  r e r . c o m  C l au d i a  G a r ád ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 2 1 2 4  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Technologie-  und Innovat ionsmanagement 

 FuE-Management und Virtual  Engineering 

 Produktionsmanagement 

 Dienst leistungsentwicklung und –management ,  Service 

Enginnering 

 Mensch-Technik-Interaktion 

 Personalmanagement 

 IT-Strategien ,  Sof twaretechnik und -management 

 

AUSSTATTUNG 

 

In  den Laboren,  Demonstrat ions-  und Beratungszentren des  

Fraunhofer IAO werden vi rtuel le und reale Prototypen,  verbes-

serte Techniken und innovat ive Produktentwicklungen in praxis -

naher Umgebung erprobt  und entwickelt .  Die Einrichtungen 

helfen Unternehmen bei  der  Beurtei lung neuer Produkte oder 

Systeme.  Zusammen mit  dem Kooperat ionspartner ,  dem Inst i tut 

für Arbei tswissenschaf t  und Technologiemanagement (IAT) der 

Universität  Stuttgart ,  ver fügt das Fraunhofer IAO über 2000 

Quadratmeter  Laborf läche.   

 

ZIELGRUPPEN 

 

Industr ie-  und Dienst lei stungsunternehmen, öf fentl iche Einr ich-

tungen.  
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Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 0 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 3 3 9 5  

I n t e r n e t :  w w w . i b p . f r a u n ho f e r . d e ;   

 w w w . b au ph y s i k . d e  

 

 

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  G e r d  H au s e r  

P r o f .  D r . - I n g .  D i p l . - P h y s .  K l au s  S e d l b a u e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D i p l . - P hy s .  N o rb e r t  Kö n i g ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 3 3 7 0  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Forschung,  Entwicklung,  Prüfung,  Demonstrat ion und Beratung 

auf  den Gebieten :  

 

 Bauakust ik ,  Raumakustik ,  Technische Akustik ;  

 Bauchemie,  -bio logie ,  Hygiene;  

 Wärmetechnik und Wärmeschutztechnik;  

 Niedrigenergie-  und Solarhäuser ;  

 Energiesysteme; 

 Energieeinsparung in Gebäuden; 

 Lichttechnologie;  

 Entwicklung und Prüfung neuer  Baustof fe ,  Bautei le und 

Bausysteme;  

 Recycl ing von Abfal l -  und Reststof fen im Bauwesen;  

 Schornsteine und Heizgeräte ;  

 Feuchtetechnik und Hygrothermik;  

 Bauwerkserhal tung und Denkmalschutz ;  

 Frei landuntersuchungen,  Materialbewitterung;  

 Wärme- und Feuchteübertragung in Bautei len und  

Gebäuden;  

 Gesundheits -  und umweltverträgl iche Bauprodukte;  

 Raumklima,  Kl imawirkungen.  

 

Das Inst i tut  i s t  eine bauaufsichtl ich anerkannte Prüfanstel le für  

die Prüfung,  Überwachung und Zert i f i z ierung von Bauprodukten 

und Bauarten in Deutschland und in Europa.  

 

 

AUSSTATTUNG 

 

Labors und speziel le Prüf -  und Versuchseinrichtungen für  al le 

bauphysikal i schen Untersuchungen (z .B.  Kl imakammern,  Schal l -

prüfungsräume, Strömungskanäle für  die Untersuchung von 

Schal ldämpfern ,  große bauphysikal i sche Frei land-Versuchsstände 

im Maßstab 1 :1 ,  vergleichbare Einfamil ien-  Testhäuser  zur  Unter-

suchung von Solar- ,  Heizungs-  und Lüftungssystemen, Großsimu-

lator  für  tages-  und kunst l ichttechnische Modellunter-

suchungen) .   

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Unternehmen aus dem Baubereich,  Maschinen- und Anla-

genbau;  

 

 Herstel ler  von schal l -  und/oder wärmedämmenden Bautei len 

und Baustof fen; 

 

 Bauträger ,  Bauherren und Architekten;  

 

 Planungs-  und Genehmigungsbehörden;  

 

 Öffentl iche und private Bauforschungsträger .  
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Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT 
 

 

J o s e p h - v o n -F r au n h o f e r - S t r a ß e  7  

7 6 3 2 7  P f i n z t a l  

P o s t f a c h  1 2  4 0  

7 6 3 1 8  P f i n z t a l  

T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  4 6 4 0 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 2 1 )  4 6 4 0 - 1 1 1  

E - M a i l :  i n f o @ i c t . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . i c t . f r a u n h o f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  Pe t e r  E l sn e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  S t e f an  T rö s t e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  4 6 4 0 - 3 9 2  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das Fraunhofer ICT forscht  und entwickel t  in  den Produkt-

bereichen 

 

 Energe t i s che  Ma te r i a l i en  

 Energe t i s che  Sy s t eme  

 Po lymereng inee r ing  

 Umwel teng ineer ing  

 Angewandte  E lek t rochemie  

 

und den damit  in  Zusammenhang stehenden Aufgaben.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Technikum für mechanische und chemische Verfahrens-

technik von Polymeren und Composi tes ;  

 Appl ikationszentrum für  kompoundierte und faserverstärkte 

Kunststof fe ;  

 Anlagen zur Qual i l f ikat ion von technischen Erzeugnissen 

mittels  Umweltsimulation;   

 Werkstof f labor für zerstörende,  zerstörungsfreie und analy-

t i sche Mater ialprüfung;  

 Labors für  chemisch-physika l i sche Analytik  und Spektro-

skopie;  

 Labors für elektrooptische und -akust i sche Messtechnik und 

Sensorik ,  Hoch- und Höchstgeschwindigkei tskinematogra-

phie ;  

 Verbrennungsanlagen für  Kunststof fe und zur  Hochdruck-

verbrennung;  

 Prüfstände für chemische Energieträger .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Herstel ler ,  Verarbeiter ,  Nutzer  und Entsorger  von Kunststof fer-

zeugnissen und chemischen Energieträgern ,  z .B.  

 

 Automobi l industr ie und Zulieferer ;  

 

 Luft -  und Raumfahrtindustr ie und Zul ieferer ;  

 

 Transport industrie und Verpackungsherstel ler ;  

 

 Energieversorgungsunternehmen; 

 

 Entsorgungs-  und Recycl ingbetr iebe;  

 

 Messtechnik-  und Sensorikherstel ler ;  

 

 öffentl iche Auftraggeber .  
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Fraunhofer-Institut für Grenzflächen-  

und Bioverfahrenstechnik IGB 
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 4 0 0 1  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 4 2 0 0  

E - M a i l :  i n f o @ i gb . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . i g b . f r a u n h o f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  H e rw i g  B r u n n e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  C l au d i a  Vo r b e c k ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 4 0 3 1  

E - M a i l :  c l au d i a . v o rb e c k @ i g b . f r a u n ho f e r . d e  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das Fraunhofer-Inst i tut  für  Grenzf lächen-  und Bioverfahrens-

technik IGB entwickelt  und opt imiert  Verfahren und Produkte in 

den Bereichen 

 

Funkt iona le  Grenz f l ä chen  für  Techn ik  und  Med i z in :  

Molekular  def inierte Oberf lächen,  u lt radünne Schichten,  biomi-

met ische und biofunktionale Oberf lächen,  Nanobiotechnologie ,  

Nanopart ikel ,  Carbon-Nanotubes , Membranen.  

 

Ti s sue  Eng ineer ing  für  Med i z in techn ik ,  D iagnos t ik ,  Med i -

kamentenentwick lung  und  ind iv idue l l e  Therap ie :  

3-D organoide humane Testsysteme, Biokompat ibi l i tätstestung, 

autologe Transplantate und Zell therapie ,  Zel l sort ierung,  GMP-

Herstel lung von Tissue-Engineer ing-Produkten.  

 

Molekul a re  B io t echno log ie  fü r  Pharma  und  Diagnos t ik :  

Infektions-  und Wirkstof f forschung,  Assayentwicklung,  Biochip-

Technologien (Genomics und Proteomics) ,  Proteinexpresss ion .  

 

Indus t r i e l l e  /  We iße  B io techno log i e :  

Enzymscreening,  Enzymoptimierung,  Biotransformation,  Fermen-

tat ion und Downstream Process ing,  Naturstof fproduktion (Prote-

ine,  Neutraceutical s) ,  z .  B.  mit  Mikroalgen .  

 

Nachha l t ige  B iove r f ah ren s t echn ik  fü r  Indus t r i e ,  u rbane  

In f ra s t ruktu r  und  Umwel t :  

Verwertung organischer  Roh- ,  Rest -  und Abfal l stof fe ,  Biogasge-

winnung,  Abwasserreinigung und urbanes Wassermanagement .  

 

 

AUSSTATTUNG 

 

In f ra s t ruktu r ,  Labor -  und  Gerä te aus s t a t tung  

 

 Anlagen zur Plasmabehandlung (Reinigung,  Ster i l i sat ion,  

Beschichtung,  Funktional i s ierung) ;  

 Elektronenmikroskope,  Atomkraftmikroskop;  

 Geräte zur Oberf lächen- und Dünnschichtanalyt ik ;  

 Pi lotanlagen zur Fert igung und Testung von Membranen;  

 Molekularbiologische Labore,  Zel lkulturlabore für  Arbeiten 

nach Sicherheitsstufen S1 ,  SGenTSV mit  modernster  Gerä-

teausstattung,  z .  B .  inverses  Fluoreszenzmikroskop,  FACS 

Vantage,  FACS Cal ibur ;  

 GMP-Herstel lungsbereich (Reinräume, separate Qualt i täts-

kontrol le ,  Lager)  für  Arbeiten nach Sicherhei tsstufe S 

GenTSV; 

 Mikroarray-Faci l i ty ;  

 Bioreaktoren unterschiedl icher Art  und Größe (Labor- ,  

Pi lot-  und technischer Maßstab) ;  

 Mobile Membranbioreaktoren für die Abwasserreinigung;  

 Biotechnikum (Umwelttechnik- und Steri l technikanwen-

dungen) ;  

 Isotopenlabor ;  

 Chemisch-biochemische Analytiklabore mit  umfassenden 

chromatographischen,  spektroskopischen und elektrophore-

t i schen Geräten; 

 MALDI-TOF /  TOF-MS; 

 Zentrales  Chemikal ien-  und Schadstof f lager  mit überregio-

naler  Bedeutung.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Industr iel le Unternehmen unterschiedl icher Branchen (Chemie,  

Pharmazie ,  Kosmetik ,  Medizintechnik ,  Nahrungs-  und Genuss-

mittel ,  Text i l ,  Mater ia lverarbeitung/Galvanik ,  Automobi l  und 

Zulieferer ,  Membranherstel ler ,  Klimatechnik ,  Anlagenbau,  Bau-  

und Sanierung) ,  Kommunen, Bund und Länder .  Auch internatio-

nal ,  insbesondere auf  europäischer Ebene,  i st  das IGB aktiv .  
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Fraunhofer-Institut für Informations-  

und Datenverarbeitung IITB 
 

 

F r a u n h o f e r s t r a ß e  1  

7 6 1 3 1  Ka r l s r u he  

T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  6 0 9 1 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 2 1 )  6 0 9 1 - 4 1 3  

E - M a i l :  i n f o @ i i t b . f r a u n ho f e r . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i i t b . f r au n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  Jü r g e n  B e y e r e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

s i e h e  L e i t u n g  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Leit technik für Führung und Überwachung von Produktion,  

Anlagen und Produkten;  

 

 Planen,  Steuern und Optimieren in Industr ie und Dienst -

lei stung;  

 

 Kommunikat ionsanwendungen in Produkt ion,  Dienst-

lei stung und Büro;  

 

 Sichtsysteme,  Lösung komplexer Messaufgaben, Qual i täts-

prüfung;  

 

 Automatische Erkennungssysteme für  Überwachung,  Objekt -

schutz ,  Sicherheit  und Aufklärung;  

 

 Mensch-System-Interaktion in Fernerkundung;  

 

 Managementsysteme für  Ver-  und Entsorgung,  Energie und 

Wasser ;  

 

 Funktionss icherheit  in  Software und Konfiguration;  

 

 Maschinen-Sehen;  

 

 Robotik und Humanoide Roboter ;  

 

 Wissensmanagement.  

 

 

AUSSTATTUNG 

 

 Bildverarbei tungszentrum, Echtzei tbi ldauswertung;  

 

 Akkredit iertes  Konformitätstestzentrum für Feldbus-  und 

LAN-Protokol le ,  EMV; 

 

 Multi -Sensorlabor ;  

 

 Testzentrum für  industriel le Produktionsautomatisierung,  

S imulationswerkzeuge;  

 

 Prüfstand für  Verbrennungsmotoren,  Versuchsfahrzeuge;  

 

 Demo-Zentrum für Prozess-Lei tsysteme;  

 

 Industr ie-Roboter ;  

 

 Entwicklungsumgebungen für Software;  

 

 Ausstattung zur S ignalverarbei tung und Mustererkennung.   

 

ZIELGRUPPEN 

 

Produktionsbetriebe a l ler  Branchen,  Dienstleistungsunternehmen, 

Kommunen,  Behörden.  
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Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik 

-Ernst-Mach-Institut- EMI 
 

 

E c k e r s t r aß e  4  

7 9 1 0 4  F r e i b u r g  

T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  2 7 1 4 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 6 1 )  2 7 1 4 - 3 1 6  

E - M a i l :  i n f o @ e m i . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . e m i . f r a u n ho f e r . d e

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  r e r .  n a t .  K l au s  T ho m a   

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

B i r g i t  B i n d n a g e l ,  T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  2 7 1 4 - 3 6 6   

E - M a i l :  b i n d n a ge l @ e m i . f r a u n ho f e r . d e  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

GESCHÄFTSFELDER 

 

Das Ernst -Mach-Inst i tut(EMI) befasst  s ich mit  physikal i sch-

technischen Aspekten schnel l  ablaufender ,  mechanischer und 

f luiddynamischer Vorgänge in einem weiten Geschwindigkeits -

bereich von 10 m/s  bis  10 000 m/s .  Paral lel  zu den experimentel -

len Arbei ten werden theoret i sche Arbeiten aus dem Bereich 

„Computat ional  Mechanics“  durchgeführt .  

 

Raumfahr t  

Entwicklung von Schutzkonzepten für  Fahrzeuge; Systemstudien 

im Bereich Bal l is t ik ;  Ansprengsicherhei t  von Beton-  und Stahl -

st rukturen;  detonative Verformung von Mater ial ien;  An-  und 

Abbrandvorgänge in festen und f lüssigen Treibmitteln ;  Ausle-

gung von Systemen, insbesondere zum endbal l i st i schen Schutz 

und innenbal l i s t i schen Antr ieb; opti sche Sichtbarmachung von 

kurzzei t -dynamischen Vorgängen.   

 

S i che rhe i t  

Im Geschäftsfeld S icherheit  wird die Sicherhei tstechnologie für 

kr it i sche Infrastrukturen weiter entwickelt  und Schutzkonzepte 

für  Baukonstruktionen gegen Druckstoßeinwirkung erarbeitet .  

Dazu gehören die Bewertung der  Resttragfähigkei t  dynamisch 

geschädigter  Stahlbetonkonstrukt ionen und das Schadensmana-

gement im Ernstfal l .  Explosionshemmende Bautei le werden einer 

Normprüfung unterzogen.  Risikoanalysen für  Infrastrukturen wie 

Städte,  Versorgungseinrichtungen und Industr ieanlagen gehören 

zum Forschungsfe ld .  

 

Verkehr  

Die Charakter i sierung und Model l ierung von Werkstof fen ,  die  

Untersuchung von Bautei len und die Verbesserung von Crash-

elementen s ind zentrale Themengebiete im Geschäf tsfeld Ver-

kehr .  Dazu gehört  die Charakteri s ierung von Werkstoffen unter 

stat i scher und dynamischer Belastung,  d ie Entwicklung von 

Mater ia lmodel len zur Durchführung prognosefähiger  numerischer  

S imulat ionen,  Crashversuche an Fahrzeug-Komponenten und die 

Entwicklung und Anwendung stat i scher und dynamischer  Diag-

nose-  und Werkstoffprüfverfahren .  Ein zweiter  Bereich i st  d ie 

numerische Simulation von Crashvorgängen und die Entwicklung 

numerischer  Methoden für  die Crash-Simulation .  

 

 

 

 

Ver te id igung  

Im Bereich Verteidigungsforschung arbeitet  das  Ernst -Mach-

Inst i tut  im Auftrag des Bundesministeriums der  Verteidigung 

und der Industr ie an al lgemeinen Themenstel lungen zum Schutz 

der  Soldaten.  Dies beinhal tet  die Prüfung und Bewertung von 

Schutztechnologien für  Fahrzeuge,  F lugzeuge und Schif fe und 

deren Optimierung.  Untersucht  wird ebenfal l s  die Auslegung von 

Schutzaufbauten unter  Verwendung neuer  Werkstoffe .  Die For-

schungsarbei ten suchen nach bestmöglichen Lösungen zum 

Schutz  mil i täri scher  und zivi ler Bevölkerung gegenüber Katast-

rophen und Notlagen .  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Mess-  und Prüfeinrichtungen für dynamische Mater ial tests ;  

 Komponenten-Crashanlage;  

 Zweistuf ige Beschleunigungsanlagen zur Beschleunigung 

von Objekten bis  10 .000 m/s ;  

 Stoßrohranlagen; 

 Sprengkessel ,  -kammer;  

 Compute Server Linux Cluster ;  

 Hochgeschwindigkei tskamerasysteme, Röntgenbl itzanlagen,  

Drucksensorik .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Öffentl iche Hand;  

 Forschungs-  und Entwicklungsabtei lungen von Unternehmen 

im In- und Ausland;  

 Automobi lkonzerne und Zulieferer ;  

 Luft -  und Raumfahrtindustr ie.  

 



 

_________________________________________________________________________ 

Institute der Fraunhofer-Gesellschaft                                                  31 
 

 

Fraunhofer-Institut für Physikalische  

Messtechnik IPM  
 

 

H e i d en ho f s t r a s s e  8  

7 9 1 1 0  F r e i b u r g  

T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  8 8 5 7 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 6 1 )  8 8 5 7 - 2 2 4  

E - M a i l :  i n f o @ i pm . f r au n h o f e r . d e  

I n t e rn e t :  w w w . i p m . f r au n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  E l m a r  W a g n e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

D r .  A n n e t t e  B r a u n ,  T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  8 8 5 7 - 1 2 9  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SCHWERPUNKTE 

 

Fraunhofer IPM bietet  der Industr ie maßgeschneiderte Lösungen 

für  die Mess-  und Bel ichtungstechnik an.  Die Mitarbei ter  von 

Fraunhofer  IPM begleiteten eine Entwicklung von der  Markt-

recherche bis zur Serienproduktion oder Einrichtung der Systeme 

vor Ort .  In  jeder Phase des Entwicklungsprozesses s ind die  

Bedingungen des Marktes  und die Bedürfnisse des Endanwenders  

die zentralen Orient ierungspunkte.   

 

 Bioana l y t ik :  Fraunhofer  IPM verwirkl icht  robuste Systeme 

für  Fragestel lungen in der  Bioanalyt ik .  Ein Schwerpunkt 

l iegt dabei auf dem automatis ierten Monitoring von biologi-

schen Proben insbesondere von Zel lkul turen.   

 

 Mess techn ik  für  geomet r i s che  Größen :  Fraunhofer IPM 

entwickelt  laserbasierte Systeme für  die Entfernungsmes-

sung.  Auf  besondere Er fahrungen kann das Inst i tut  in  der  

schnel len 2 D- und 3 D-Messtechnik verweisen .  Daraus lei -

ten sich Kompetenzen in der hochdynamischen Signalverar -

bei tung ab.  

 

 Gas -  und  F lü s s i gke i t s ana l y t ik :  In  der  Gas-  und Flüssig-

kei tsanalyt ik setzt  Fraunhofer IPM auf  die Absorptions-

spektroskopie im Mitt leren Infrarot  und verwirkl icht  Mess-

Systeme, die bei  hoher  Selektivi tät  Moleküle sehr  schnel l  

und sensi t iv  nachweisen können.  Für  die Prozesskontrol le 

eignen sich diese Messgeräte ebenso wie für die Emissions-

messung im Automobilbereich und der  Umweltanalyt ik.   

Einen alternativen Ansatz  ver folgt  Fraunhofer  IPM mit  sei -

nen Halbleitergassensoren,  die s ich insbesondere für die 

kontinuierl iche Überwachung von Gaskonzentrat ionen  

eignen.  

 

 Be l i ch tungs t echn ik :  Fraunhofer  IPM wurde für  seine 

Laserbel ichtungssysteme mehrfach ausgezeichnet .  Die Kom-

petenzen f l ießen nun in ein Bel ichtungssystem für  Farbmik-

rof i lme ein.  Die Bel ichter stel len hohe Anforderungen an 

die Systemtechnik:  Optik ,  Mechanik ,  Elektronik und Soft-

ware müssen genau aufeinander  abgest immt sein .   

 

 

 

 Bahnmes s t echn ik :  Bahnmess-Systeme von Fraunhofer IPM 

sind weltweit  im Einsatz .  Sie l iefern Daten über die Lage 

von Fahrdrähten,  deren Abnutzungsgrad sowie über das 

Lichtraumprof i l  von Tunnels .  Neben der Messtechnik selbst ,  

fordern die extremen Bedingungen vor Ort  besondere ent-

wickler i sche Leistung:  Die Systeme müssen trotz Regen, 

Staub und Hitze mit  präzisen Ergebnissen aufwarten.  

 

 Thermoe lekt r ik :  Fraunhofer IPM gehört  zu den führenden 

Forschungseinrichtungen auf  dem Gebiet  der  Thermoelekt-

r ik  in  Europa.  Die Experti se des Inst i tuts  umfasst  neuart ige 

nanoskal ige Mater ial ien ,  thermoelektri sche Bauelemente 

(auch in MEMS-Bauweise) ,  speziel le thermoelektri sche 

Messtechnik,  spezi f i sche Anwendersysteme sowie Materia l - ,  

Bauelement-  und Systemsimulat ion.  Die Forschungen im 

Bereich Thermoelektrik z ielen unter anderem auf  eine um-

weltf reundl iche Energieerzeugung durch Nutzung von Ab-

wärme bei  hohen Temperaturen .   

 

Fraunhofer IPM versteht  s ich al s Entwicklungsdienst lei ster .  Auf  

die vorhandenen Kompetenzen aufbauend,  entwickeln die Wis-

senschaf t ler  neuart ige Lösungen, immer spezi f i sch zugeschnitten 

auf  die jeweil ige Fragestel lung.  Der Umfang der  Leistung r ichtet 

s ich selbstverständl ich nach dem Bedarf  des Kunden.  

 

AUSSTATTUNG 

 

400 m² Reinraum der  Klassen 100 und 1000 mit Technologiel inie 

zur  Entwicklung und Prototypenfert igung von Halbleiter -  und 

integr iertopti schen Bauelementen;  Gasmesslabor zur  Charakteri -

s ierung und Entwicklung von Gas-Mess-Systemen und Sensoren;  

Spotter  zur  Herstel lung von DNA- und Protein-Microarrays ; 

Interferenzmikroskope;  Laser-Scan Mikroskop.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Herstel ler  und Anwender von Mess-  und Bel ichtungssystemen;  

Branchen:  Chemische und Pharmaindustr ie ,  Medizintechnik,  

Automobi l ,  Bahn,  Umwelt ,  Medientechnik.  
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Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik  

und Automatisierung IPA 
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 0 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 1 3 9 9  

I n t e rn e t :  w w w . i p a . f r au n ho f e r . d e  

 

 

Le i tung :  

P r o f .  D r . - I n g .  D r .  h . c .  E n g e l b e r t  W e s t k ä m p e r  ( S p r e c h e r )  

P r o f .  D r . - I n g .  A l e x a n d e r  V e r l  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

H u b e r t  G r o s s e r ,  M A ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 1 1 7 7  

   T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 1 4 0 0  

E - M a i l :  h b g@ i pa . f r a u n h o f e r . d e  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das Fraunhofer  IPA hat  seine Kernkompetenzen in 10 Abtei lun-

gen innerhalb fünf  Geschäftsfelder  organisiert .  

 

 Unte rnehmensmanagement  

• Produktmanagement ;  

• Produktions-  und Anlagenmanagement ;  

• Quali tätsmanagement und Organisat ion.  

 

 Unte rnehmens log i s t ik  

• Fabrik-  und Logist ikplanung;  

• Auftrags-  und Prozessmanagement ;  

• Supply Chain Management und E-Business .  

 

 Automat i s i e rungs sy s t eme  

• Engineering-IT;  

• Robotersysteme; 

• Montagesysteme. 

 

 Produkt ionsautomat i s i e rung  

• Reinst-  und Mikroproduktion;  

• Neue Produktionen.  

 

 Produkt ions t echn iken  

• Technische Informationsverarbeitung;  

• Schichttechnik ;  

• Lackiertechnik .  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Labors für  Aufberei tungs-  und Entsorgungstechnik ,  Korrosi -

onsprüfung,  Lackierverfahren und Oberf lächenbearbei tung, 

Verfahrenstechniken,  Mikroskopie,  Metal lographie,  Galva-

notechnik,  Prozessanalyt ik ,  mobi le autonome Roboter ;  

 Prüfstand für  Industrieroboter ;  

 Zentrum für  KoordinatenMesstechnik ;  

 CAD/CAM-Systeme zur  Integrat ion von Prüfgeräten;  

 CAD-Systeme mit  interaktiver  S imulat ionsgraphik;  

 CAQ-Versuchsfeld mit  Rechnerverbundsystem FMEA, SPC, 

Diagnose;  

 Versuchsfeld für Industr ieroboterentwicklung und -einsatz ,  

Montageautomatis ierung;  

 Prüfungszentrum für  Halblei terfert igungsgeräte , Reinräume 

(150 m²) Klasse eins und besser ;  

 Beratungsstel le „Flexible Montageautomatis ierung“ ;   

 Demonstrat ionszentren „Virtual  Real i ty“  und „Simulat ion in 

Produktion und Logist ik“ .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Produzierende Unternehmen aus Industr ie und Handwerk und 

Dienst lei stungsunternehmen.  
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Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC 

Außenstelle Bronnbach 
 

 

B r o n n b a c h  2 8  

9 7 8 7 7  W e r t h e i m  

T e l e f o n :  ( 0 9 3 4 2 )  9 2 2 1 - 7 0 1  

T e l e f a x :  ( 0 9 3 4 2 )  9 2 2 1 - 7 9 9  

I n t e rn e t :  w w w . i s c . f r au n ho f e r . d e

 

Le i tung :  

D r .  A n d r e a s  D i e g e l e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

D r .  A n d r e a s  D i e g e l e r  ( M e s s -  u n d  P r o z e s s t e c h n i k ;  z e r t i f i z i e r -

t e r  G e r ä t e b au )  

D r .  P e t e r  M o t t n e r  ( U m w e l t m o n i t o r i n g  u n d  Ku l t u r g ü t e r -

s c h u t z )  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Entwicklung,  Konstruktion und Bau von Maschinen und 

Geräten für die Mater ia lcharakter i sierung und -bearbeitung,  

insbesondere im Bereich Glas und Keramik;  

 

 Aufbau von Prüf-  und Sonderanlagen nach zert i f i z ierten 

Verfahren (z .B.  Just ieranlagen für  Volumenmessgeräte ,   

Dosiergeräte für f luide Medien) ;  

 

 Prozesskontrol le unter  Einsatz  von Robotik ;  

 

 Entwicklung optischer Messverfahren mit  Hil fe von CMOS- 

und Laser -Technologie ;  

 

 Forschung und Entwicklung für Kulturgüterschutz ,  Restau-

r ierung und Konservierung;  

 

 Entwicklung von Beschichtungen für  Glas ,  Kulturgut  und 

Metal le ;  

 

 Methodenentwicklung und Messdienste zum Umweltmonito-

r ing,  z .B.  Sensor-Studien zur Ris ikobewertung von Luft -

schadstof fen ;  

 

 Umweltdatenerfassung und Frühwarnsysteme;  

 

 Klimasimulat ion (beschleunigte Bewitterung,  Schadgase,  

Licht/UV),  mechanische Belastungstest ,  Schadensanalyt ik .  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Werkstof fprüf labor ,  instrumentel le Analyt ik (REM/EDX, 

UV/VIS-Spektrophotometrie ,  FTIR-Spektroskopie) ;  

 

 Mikroskopie ;  

 

 Applikationslabors ,  z .B .  für  Beschichtungen;  

 

 Werkstätten für  Geräte-  und Maschinenbau;  

 

 Klimakammern zur  Prüfung der  Umweltbeständigkei t ;  

 

 Tagungsräume.  

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Klein-  und mittelständige Industr ieunternehmen, tei lweise 

Großunternehmen; 

 

 Öffentl iche Einrichtungen,  Museen,  Denkmalämter und 

Restaurierungsbetr iebe.  

 

 

 
 



 

_________________________________________________________________________ 

Institute der Fraunhofer-Gesellschaft                                                  34 
 

 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 

 
 

 

H e i d en ho f s t r a ß e  2  

7 9 1 1 0  F r e i b u r g  

T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  4 5 8 8 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 6 1 )  4 5 8 8 - 9 0 0 0  

E - M a i l :  i n f o @ i s e . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . i s e . f r a u n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  E i c k e  R .  W e b e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

K a r i n  S ch n e i d e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  4 5 8 8 - 5 1 4 7  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Gebäude  und  Techn i s che  Gebäudeaus rü s tung   

Gebäudekonzepte,  Analyse und Betr ieb;  Fassaden und Fens-

ter ;  Lichttechnik;  Energieef f i z iente und solare Kühlung;   

Energie-Versorgungsanlagen für Wohngebäude;  Thermische 

Kol lektoren und Anwendungen;  Wärme- und Kältespeicher .  

 

 Opt i s che  Komponenten  und  Sy s teme  

Lichttechnik ;  Displaytechnik;  Fassaden und Fenster ;  Ther-

mische Kollektoren und Anwendungen;  Solare Kraf twerke.  

 

 So la r ze l l en   

Sil ic ium-Material ,  Krista l l i sat ion und Bearbeitung;  Charak-

ter i sierung von Solarzel len und –material ;  Farbstof f -  und 

Organische Solarzel len;  I I I-V-Expitaxie und Photodioden;  

Weltraumsolarzel len ;  Si l iciumsolarzel len ;  Si l ic iumsolarzel -

len-Prozesstechnologie ;  Kristal l ine Si l icium-Dünnschicht-

solarzel len ;  Konzentratortechnologie ;  Photovoltai sche Mo-

dule .  

 

 Netzunabhäng ige  S t romver sorgungen   

Systeme zur  netzunabhängigen Stromversorgung; Leistungs-

elektronik und Regelungstechnik;  Elektr i sche Speichersys-

teme;  Mikroenergietechnik ;  Dezentra le Wasseraufberei tung.  

 

 Regenera t i ve  S t romerzeugung  im Net zverbund   

Vertei l te Erzeugung;  Leistungselektronik und Regelungs-

technik;  Elektr i sche Speichersysteme; Monitoring und  

Demonstrat ionsprojekte;  Solare Kraftwerke.  

 

 Wasse r s to f f t e chno log i e   

Wasserstof ferzeugung und -speicherung;  Brennstoffzel len-

systeme; Mikroenergietechnik .  

 

 

 

 

 Se rv icebe re i che  

Solarzel len-  und Solarmodulkal ibr ierung (ISE CalLab) ;  Prüf -

zentrum für  Thermische Solaranlagen (PZTS) ; Thermisch-

Optisches Prüf labor und Lichtlabor ;  Testzentrum Photovol -

ta ik ;  Teststand für  Solare Sorptionsgestützte Kl imat isie-

rungsanlagen;  Luftwechselmessungen mit  Tracergas ;  Prüf -

stand für  Lüftungs-Kompaktgeräte ;  Charakter isierung von 

Wechsel r ichtern;  Batter ie-Prüf labor ;  Qual i f i z ieren und  

Optimieren von PV-Systemen.  

 

AUSSTATTUNG 

 

Epitaxie-Anlagen;  Halbleitertechnologie mit  Reinraumlabor zur 

Entwicklung von Solarzel len;  Fert igungsstraßen zur  Pi lotproduk-

t ion von Solarzel len;  Massenspektrometrie ;  Oberf lächenanalyse;  

hochauflösendes Feldmissions-Rasterelektronenmikroskop;  Ras-

terkraf tmikroskop;  Nanostrukturierung von Oberf lächen mittels 

Photol i thograf ie ;  Optische Spektrometrie ;  El l ipsometrie ;  großf lä-

chige Sputteranlage;  DC-Labor ;  EMV-Messstand; Wasserstof f labor .  

 

ZIELGRUPPEN 

 

Energietechnik ,  Kommunen, Architekten und Ingenieure,  Bau-

wirtschaft ,  Kammern und Verbände,  Elektrotechnik ,  Elektronik- /  

Halbleiter industr ie ,  Wasserstof f technolgie /  Brennstoffzel len-

industrie .  
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Fraunhofer-Institut für System- und  

Innovationsforschung ISI 
 

 

B r e s l au e r  S t r aß e  4 8  

7 6 1 3 9  Ka r l s r u he  

T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  6 8 0 9 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 2 1 )  6 8 9 1 5 2  

I n t e rn e t :  w w w . i s i . f r au n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

U n i v . - P ro f .  D r .  M a r i o n  W e i s s en b e r g e r - E i b l  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

B e r n d  Mü l l e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 1 )  6 8 0 9 - 1 0 0  

E - M a i l :  b . m u e l l e r @ i s i . f r a u n ho f e r . d e  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Technisch-wirtschaft l icher Leistungsstand und internationa-

le Wettbewerbsfähigkei t  in  auss ichtsreichen Technikfeldern, 

Technikvorausschau;  

 

 Entwicklungstendenzen,  Entwicklungschancen, Anwen-

dungsfelder  und Auswirkungen neuer  Informations- ,  Kom-

munikations-  und Produktionssysteme, von Energie-  und 

Umwelttechniken sowie der  Biotechnologie ;  

 

 Nachhalt iges Wirtschaften (Energie ,  Rohstoffe ,  Wasser  und 

Umwelt) ;  

 

 Schwerpunkte der  nationalen und internationalen Techno-

logie- ,  Energie-  und Umweltpol it ik ;  

 

 Innovationsstrategien und Innovationsmanagement in  Un-

ternehmen und deren betr iebl iche Organisat ion.  

 

 

 

 

Diese  For s chungs themen  werden  in  s i eben  Kompetenzzen t -

r en  bearbe i te t :  

 

 Innovations-  und Technologie-Management und Voraus-

schau;  

 Innovationssysteme und Pol it ik ;  

 Neue Technologien;  

 Regionen und Marktdynamik;  

 Industr ie-  und Serviceinnovat ionen;  

 Energiepol i t ik  und Energiesysteme; 

 Nachhalt iges Wirtschaf ten und Infrastrukturen . 

 

ZIELGRUPPEN 

 

Minister ien ,  staat l iche Fachinst i tutionen und Gemeinden,  inter -

nat ionale Organisat ionen,  Wirtschaftsverbände und Industr ieun-

ternehmen.   
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Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM 
 

 

W ö h l e r s t r a ß e  1 1  

7 9 1 0 8  F r e i b u r g  

T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  5 1 4 2 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 6 1 )  5 1 4 2 - 1 1 0  

E - M a i l :  i n f o @ i w m . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . i w m . f r a u n ho f e r . d e  

I n s t i t u t s t e i l  i n  H a l l e  

 

 

Le i tung :  

P r o f .  D r .  P e t e r  G u m b s c h  

P r o f .  D r .  R a l f  B .  W e h r s p o h n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

T h o m a s  G ö t z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 6 1 )  5 1 4 2 - 1 5 3  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Hochle i s tungswerks to f f e  und Tr ibosy s teme   

Verschleißschutz ,  Technische Keramik;  Verbundwerkstoffe ;  

Biomedizinische Mater ial ien und Implantate ;  Randschicht-

technologien,  Mikro-  und Nanotr ibologie .  

 

 S i che rhe i t  und  Ver fügba rke i t  von  Bau te i l en   

Anlagensicherhei t ,  Bruchmechanik ;  Crashs imulat ion,  Schä-

digungsmechanik.  

 

 Komponenten  de r  Mikroe l ek t ron ik ,  M ikrosys t emtech -

n ik  und  Photovo l t a ik   

Bewertung mikroelektronische Systemintegrat ion,  Charakte-

r i s ierung Mikrosysteme, Diagnost ik  Halbleitertechnologien , 

Centrum für S i l iz ium-Photovoltaik .  

 

 Werks to f fba s ie r te  P roze s s -  und  Bau te i l s imu la t ion   

Pulvertechnologie ;  Formgebungs-  und Umformprozesse;  

Hochtemperaturverhal ten Metal le ;  Physikal i sche Werk-

stof fmodel l ierung,  Kompetenzzentrum Bautei ls imulat ion 

SIMBAU. 

 

 Komponenten  mi t  f unk t iona len  Ober f l ä chen   

Trenntechniken,  schädigungsarme Bearbei tung;  Heißform-

gebung Glas ;  Beschichtungen,  Oberf lächenstrukturierung.  

 

 Po lymeranwendungen  und  b iokompat ib le  Mate r i a l i en  

Polymercompounds,  Polymerbasierte Hochleistungsver-

bundwerkstof fe ,  Biologische Mater ial ien und Grenzf lächen,  

Pi lotanlagenzentrum Polymersynthese und verarbei tung.  

 

 Mikros t ruktu rba s ie r t e  Baute i lbewer tung  

Mikrostruktur-  und Schadensanalyse,  Ermüdungsverhal ten , 

Eigenspannungen.  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Mechan i s che  Prü fung   

Servohydraul i sche und elektromechanische Prüfmaschinen,  

Schnel lzerreißmaschinen,  Rohrprüfstände,  Spannfeld ,  In-

nendruckeinr ichtungen,  Dauerfest igkei tsprüfanlagen,  Korro-

s ionsprüfstände,  Verschleißprüfstände,  Kl imalabor ,  Mikro-

härte-Messeinrichtung.  

 

 S t ruktu rana l y se   

Röntgenbeugungsanlagen,  Dif f raktometer ,  Bohrlochverfah-

ren ,  Rasterelektronenmikroskope,  Rasterkraf tmikroskope,  

Bi ldanalysesystem, IR-Thermograf ie ,  Hochgeschwindigkeits -

kameras .  

 

 Ver f ah ren s t echn ik   

Plasma-CVD- und PVD-Beschichtungsanlagen,  Ionenstrahl -

beschichtungsanlagen,  Heißprägeanlagen,  Blankpressanlagen,  

Schweißsimulationseinr ichtung, Hochpräzisions-Fräs-  und 

Drehmaschine,  Laserschneidanlage,  Kugelst rahlanlagen.  

 

 Numer i s che  S imu la t ion   

Vernetzte Hochleistungs-Workstat ions und Linux-Cluster 

mit  FEM-Programmsystemen.   

 

ZIELGRUPPEN 

 

Unternehmen der Branchen Energietechnik,  Anlagenbau,  

Maschinenbau,  Automobi lbau,  Werkzeugbau,  Glas ,  Optik ,  Kera-

mik,  Medizintechnik ,  Mikroelektronik.  
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Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB 
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 2 5 0 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 2 5 0 8 ,  - 2 9 0 0  

E - M a i l :  i r b @ i rb . f r a u n ho f e r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . i r b . f r a u n ho f e r . d e  

w w w . b a u f a c h i n f o r m a t i o n . d e  

  w w w . b au d a t en b an k en . d e  

 

Le i tung :  

D i p l . - I n g .  T h o m a s  H .  Mo r s z e ck  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  I n g r i d  H o n o l d ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 2 5 0 5  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Vermitt lung von Fachwissen zum Bauen und Planen für  die  

Bereiche 

 

 Baustoffe |  Bauphysik |  Gebäudetechnik 

 Bauschäden |  Bauerhal tung |  Denkmalpf lege 

 Architektur  |  Innenarchitektur  |  Grünplanung 

 Gebäudeplanung |  Baukonstruktion 

 Ingenieurbau 

 Abfal l  |  Boden |  Wasser  

 Bauwirtschaft  |  Baubetrieb 

 Bau- und Planungsrecht  |  Bauvertragsrecht  

 Stadt-  und Raumplanung |  Wohnungswesen.  

 

Anbieter  fo lgender Datenbanken: 

 

 SCHADIS – Schaden-Informationssystem, bebilderte Voll -

textdatenbank 

 BZP – Bauaufs ichtl iche Zulassungen und Prüfzeugnisse 

 IBR – Urtei l sbesprechungen zum Architekten- ,  Ingenieur-

recht ,  Bau- und Vergaberecht  

 RSWB – deutschsprachige Literaturhinweis -Datenbank 

 ICONDA – internat ionale Li teraturhinweis-Datenbank 

 BAUFO – Bauforschungsprojekte in  der Bundesrepublik 

Deutschland seit  1957 

 FORS – Forschungsprojekte der  Bereiche Raumordnung,  

Städtebau und Wohnungswesen 

 Handwerksbetr iebe für  die Denkmalpf lege – qual i f i z ierte 

Betr iebe,  geprüft  vom Zentralverband des Deutschen 

Handwerks.  

 

DIENSTLEISTUNGEN 

 

 Bauinformations-Service :  Bearbeitung a l ler  indiv iduel len 

Anfragen zum Planen und Bauen,  Li teraturrecherchen,  Ver-

mitt lung von Daten und Fakten,  Experten-  und Inst i tut io-

nen-Nachweise , F irmen-  und Bauproduktinformationen,  

Marktdaten;  

 Literaturservice :  Vermitt lung und Lieferung von Fachl itera-

tur ;  

 

 

 

 Fraunhofer IRB Verlag:  

Fachbücher ;  Fachbuchreihen „Schadenfreies Bauen“ ,  „Bau-

schäden-Sammlung“ ,  „Bauforschung für  die Praxis“ ,  „Bau-

schadensfäl le“ ;  „MONUDOCthema“;  „BAUthema“ ;  IRB Li te-

raturdokumentationen (über 2 400 Tite l) ;  Datenbanken CD-

ROM/elektronische Medien;  

Forschungsarbeiten aus den Inst i tuten der  Fraunhofer-

Gesel l schaf t .  

 

PRÄSENZBIBL IOTHEK 

 

 Mehr al s  160 000 Monographien,  Forschungsberichte,  bau-

aufs ichtl iche Zulassungen,  Baunormen, Richtl inien und  

Erlasse ;  

 Ca.  2  000 Zeitschr i f tent itel .   

 

ZIELGRUPPEN 

 

 Bau- und Fachingenieure,  Architekten,  Unternehmens-

berater ;  

 Bausachverständige,  Gutachter ,  Bauforscher ;  

 Bauunternehmer,  Bauhandwerker ,  Bauproduktherstel ler ,  

Baustoffhändler ,  Restauratoren,  Denkmalpf leger ;  

 Stadt- ,  Regional- ,  Landschafts-  und Landesplaner ;  

 Staat l iche Stel len ,  Verbände,  Banken,  Verlage,  Journal i sten ;  

 Private Bauherren,  Mieter ,  Rechtsanwälte ;  

 Hochschulen,  Forschungseinrichtungen,  St i f tungen.   
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Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe TEG  
 

 

N o b e l s t r a ß e  1 2  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 3 5 0 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  9 7 0 - 3 9 9 9  

E - M a i l :  i n f o @ t eg . f r a u n h o f e r . d e  

I n t e rn e t :  w w w . t e g . f r au n ho f e r . d e  

 

Le i tung :  

D r . - I n g .  D i e t m a r  W i e s e  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D i p l . - Wi r t . - I n g .  ( F H )  A x e l  S t o r z  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Entwicklung innovativer ,  kundenspezi f i scher und praxisgerechter 

Lösungen in den Bereichen : 

 

I nnova t ion s -  und  IP -Management  

 

 Innovationsst imulierung 

 Innovationsbewertung & Innovationsverwertung 

 IP-Management 

 Technologiemanagement 

 Förderprogramme 

 

In t eg r i e r t e  Produkten tw ick lung  

 

 Inert ial systeme, Navigat ion und Sensorfusion 

 Integriertes Produktdesign 

 

Umwel t -  und  Ver f ahrens t echn ik  

 

 Photochemische Prozesse 

 Trocknung mit  überhi tztem Dampf 

 Trink- /Prozess- /Abwasseraufberei tung 

 Elektrophysikal ische Wasserbehandlung 

 Recycl ing-Prozesse 

 

Mediz in t echn ik  

 

 Orthopädietechnik und Orthopädische Chirurgie 

 Innovationen für die Wirbelsäulen- und  

Extremitätenchirurgie 

 Minimalinvasive Intervent ionsverfahren für die Radiologie- /  

Angio- /  Kardio- /  Anästhesie-  und Chirurgietechnik 

 Inert ial systeme, Navigat ion und Sensorfusion 

 

Mecha t ron ik  

 

 Kabellose Übertragungstechnik 

 Energy Harvest ing und Energy Management 

 Inert ial systeme, Navigat ion und Sensorfusion 

 Carbon Nanotubes Aktoren 

 

 

 

Qual i t ä t s s i che rungs sy s t eme  

 

 Schienenverkehr 

 Thermograf ie 

 Shearograhie 

 Dichtheitsprüfung 

 

Entwick lung  und  Anwendung  neuer  Mate r i a l i en  

 

 Carbon Nanotubes Aktoren 

 Carbon Nanotubes Anwendungsentwicklung 

 Conductive Composi tes  

 

Europä i s che  Ne t zwerke  und  Förde rprogramme .  

 

Einbindung des technologischen Know-how der Schwesterinst i -

tute der Fraunhofer-Gesel l schaf t .  

 

AUSSTATTUNG 

 

 Fertigungs-  und Versuchseinrichtungen 

 Roboter -  und Handhabungseinr ichtungen 

 Elektroniklabor 

 Appl ikationslabor  für  Nanotechnik-basierte Produkte 

 Hochverfügbare Rechnerausstattung 

 3D Prüfstände 

 Mess- ,  Prüf - ,  Testeinrichtungen 

 

ZIELGRUPPEN 

 

Kleine,  mitt lere und große Unternehmen al ler  Branchen.  
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

Standort Stuttgart 
 

 

P f a f f e n w a l d r i n g  3 8 - 4 0  

7 0 5 6 9  S t u t t g a r t  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 3 4 9  

I n t e r n e t :  w w w . d l r . d e / s t u t t g a r t  

 

Le i tung  de s  S t andor t s  (Geschä f t s führe r ) :  

D i p l .  K f m .  C h r i s t i an  J e n s s e n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

H a r a l d  P an d l  (Ö f f en t l i c h k e i t s a r b e i t )  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 4 8 0 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 1 4 8 0  

E - M a i l :  h a r a l d . p a n d l @ d l r . d e  

D r .  M a r t i n  N e d e l e  ( T e c h n o l o g i e m a r k e t i n g )  

T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 4 7 7 ,  T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 2 3 9  

E - M a i l :  m a r t i n . n e d e l e @ d l r . d e  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Institut  für Technische Physik 

 
Le i tung :  D r .  r e r .  n a t .  A d o l f  G i e s e n  

 
Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

D r .  W o l f r a m  W i t t w e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 7 7 4  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 7 8 8  

E - M a i l :  w o l f r a m . w i t t w e r @ d l r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . d l r . d e / t p  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Hochene r g i e l a se r :   

Entwicklung eines chemischen Sauerstof f - lod-Lasers  (COIL) 

al s  Demonstrator für  die lasergestützte Luftverteidigung und 

für  den Rückbau von Nuklearanlagen.  

 

 Fe s t körpe r l a s e r  und  n i ch t l i ne a r e  Opt ik :   

Untersuchung von leistungsstarken fest frequenten und 

durchstimmbaren Festkörper lasern;  Bewertung von gerichte-

ten opt ischen Gegenmaßnahmen im mitt leren Infrarot  durch 

verschiedene Verfahren der  Frequenzkonversion;  Untersu-

chung von Ultrakurzpulslasern.  

 

 Akt i ve / adap t i ve  op t i s che  Sy s t eme :   

Kohärente Kopplung von Halbleiter -  und Faser lasern zur   

ef fekt iven Steigerung ihrer  Spitzenleistung;  Einsatz  holo-

graphischer  Methoden zur  Unterstützung von Lösungen zum 

hochauflösenden Imaging;  neue Verfahren zum automati -

schen Point ing & Tracking.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

COIL Testbed;  Laser labor zur Charakter i sierung optischer Kom-

ponenten u .  optronischer  Mater ial ien;  Verschiedene Laserver-

suchsanlagen.  

 
Institut  für Verbrennungstechnik 

 
Le i tung /Ansprechpar tne r  für  An f ragen :  

P r o f .  D r .  M a n f r e d  A i g n e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 3 0 8  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 5 7 8  

E - M a i l :  m a n f r e d . a i g n e r @ d l r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . d l r . d e / v t  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Untersuchung chemischer Elementarreakt ionen bei  der 

Verbrennung;  

 Experimentel le Bei t räge zur Erforschung der Schadstoff -  

und Rußbi ldung in Verbrennungsvorgängen sowie deren  

mathematische Simulat ion;  

 Entwicklung von laseroptischen Verfahren zur berührungs-

losen Messung von Temperaturen und Spezieskonzentrat io-

nen in Flammen; 

 Temperaturmessungen in technischen Verbrennungsanlagen 

mit  Hil fe der  mobilen CARS-Anlage gemäß Auftrag von 

Kunden;  

 Aufbau und Betr ieb besonderer Brennkonfigurat ionen zur 

Bearbeitung speziel ler  Fragen der  Verbrennungstechnik und 

für  die Anwendung laseropt ischer Verfahren;  

 Überprüfung und verbesserte Nutzung der Ergebnisse an-

hand von Rechenmodel len zur  Flammensimulat ion;  

 Mitgl ied der  Arbeitsgemeinschaft  Technische Flammen 

(TECFLAM) in Kooperation mit  Inst i tuten der Universi -

täten Heidelberg ,  Kar lsruhe,  Stuttgart  und der TH Darm-

stadt .  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Stoßrohre,  Strömungsreaktoren,  diverse Brenner für  verschiedene 

Anwendungen, laseroptische Apparaturen, mobile  CARS-

Apparatur ,  Jet -REMPI,  HBK-S (Hochdruckbrennkammer Stutt-

gart) .
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Institut  für Technische  

Thermodynamik 
 

Le i tung :  P r o f .  D r .  D r . - I n g .  ( h a b i l )  H a n s  M ü l l e r - S t e i n h a g e n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

J ö r g  P i s k u r e k ,   T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 3 4 0 ,  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 7 1 2  

 E - M a i l :  j o e r g . p i s k u r e k @ d l r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . d l r . d e / T T  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Eff iziente und schadstof farme Energietechnologien und 

Einsatz erneuerbarer Energie in  der Energieversorgung,  Ver-

kehrstechnik und Raumfahrt ;  

 Elektrochemische Energie-  und Speichertechnik Brennstoff -

zel le (AFC, PEFC, DMFC, SOFC):  Komponenten,  System-

technik ,  Model l ierung,  Hochleistungselektrolyse,  VPS-

Beschichtungstechnik;  

 Solarthermische Energietechnik,  so lare Hochdruckdirekt -

verdampfung,  Brennlufterhitzung und Erdgasreformierung 

für  Solarkraf twerke,  Solarchemie, so lare Prozesswärme; 

 Thermische Prozesstechnik ,  Hochleistungs-Wärmeübertrager ,  

Wärmespeicher bis  1000ºC;  

 Systemanalyse und Technikbewertung, technisch-

wirtschaft l iche Einsatzanalysen, forschungsbeglei tende Sys-

temanalysen,  energet ische Lebenszyklusanalysen .  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

 VPS- und HFPS-Beschichtungsanlagen bis  50 kWe, 2  m2,  

industriel le Vorser ien;  

 10 kW PEFC-Versuchsanlage;  

 Impedanzspektroskopie,  XPS,  REM, Sonnensimulator 

3 ,8  kW; 

 Strahlungsf lussmesstechnik;  

 Wärmeübertrager-Testanlagen WÜTA 1,2 ;   

 Teststände für Nieder-  und Hochtemperatur-Brenn-

stof fzel len .  

 
 

 
Institut  für Bauweisen- und  

Konstruktionsforschung 
 

Le i tung :  P r o f .  D r .  H e i n z  V o g g e n r e i t e r  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

D i p l . - I n g .  N i c o l e  L ü t z e n b u r g e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 5 6 9  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 2 2 7  

E - M a i l :  n i c o l e . l u e t z e n b u r g e r @ d l r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . s t . d l r . d e /  B K / i n s t h o m e . h t m l  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Entwicklung extremer Leichtbauweisen,  d .h .  

 

 Bauweisen und Strukturen aus Faserverbundwerkstoffen für 

Fahrzeuge,  Luft -  und Raumfahrzeuge und Triebwerke;  

 Verhal ten bei  Schlag-  und Stoßbelastung;  

 Hochtemperatur  -  Bautei le (bis  2000 °C).  

 

Hierzu gehören insbesondere:  

 

 Entwurf  und Konstruktion von FVK -  Strukturen bis  200 °C;  

 Kostengünstige,  automatis ierte Herstel lver fahren für  poly-

mere faserverstärkte Werkstof fe ;  

 Entwicklung von optimierten Crash- und Impactsystemen, 

deren Simulat ion und Test ;  

 Entwicklung von:  keramischen Verbundstrukturen,  Füge-

techniken und Bautei ldesign ,  Qual i tätssicherungsmethoden;  

 Entwicklung von:  Thermalschutzsystemen, Oxidat ions-

schutzbeschichtungen,  selbsttragenden heißen Strukturen; 

Raketenbrennkammern,  Hochtemperatur-Bautei lprüfung.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

 2 x Autoklav (800 x 2500 mm /250 °C, 1200 x 2750 mm/ 

350 °C) ;  

 Kombinierte Faserwickel-  und Tapelegeanlage;   

 Roboter ;   

 beheizte Vakuumfert igungsanlage bis  400 °C;   

 Heißpresse (450 °C,  400 t) ;  

 Fal lprüfstand (10m /  bis  600 kg) ;  

 Beschuss -  Anlage (2 kg,  300 m/s) ;   

 Hochgeschwindigkei ts -  Prüfmaschine (20 m/s ,  +  100 kN);   

 Heißprüfstände (1800 °C) ;   

 Verkokungs-  und Sinterofenanlagen (bis  2200 °C); 

 Wasserstrahlschneidanlage (1200 x 1200 mm /4000 bar) .  
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Institut  für Fahrzeugkonzepte  
 
Le i tung :  P r o f .  D r .  I n g .  H o r s t  F .  F r i e d r i c h  

 
Ansprechpar tne r  für  An f r agen :  

S a n e l a  P a r k o v i c ,  T e l e f o n :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 4 9 3 ,  

T e l e f a x :  ( 0 7 1 1 )  6 8 6 2 - 1 8 3 1 8  

  E - M a i l :  s a n e l a . p a r k o v i c @ d l r . d e  

I n t e r n e t :  w w w . d l r . d e / f k  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Die Arbeitsgebiete adress ieren Beit räge für eine nachhal t ige  

Entwicklung der Techniksysteme für künft ige Fahrzeuggenerat io-

nen mit  den Themenschwerpunkten:  

 

 Leichtbau-  und Hybrid-Bauweisen;  

 Alternative Antriebe und Energiewandlung;  

 Kraftstof f -  und Energiespeicherung;  

 Techniksysteme & Synergie Straßen/Schienen-Fahrzeuge.  

 

Das IFK arbeitet  stark anwendungsorientier t  im Sinne eines 

Systeminst ituts  zwischen der Industrie und stärker  spezial i s ier-

ten DLR-Inst i tuten sowie anderen Forschungseinrichtungen.  Eine 

enge Verbindung besteht  auf  dem Forschungsgebiet  zu den fahr-

zeugtechnischen Inst i tuten der Universität  Stuttgart .  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

 Versuchsfahrzeug HyLite? ,  Leichtbau-Fahrzeug mit  elektr i -

schem Antr ieb (wird in einem Projekt  auf  Brennstoffzel len-

antr ieb umgerüstet) ;   

 20 kWel Prüfstand für  PEFC Brennstoffzel len und System-

komponenten,  dynamisch betreibbar ;  

 0,1-1kWel Prüfstand PEFC Brennstoffzel len ,  luftgekühlt  

dynamisch betreibbar ;   

 Teststand für Energiemanagement und Antriebsstrang 

(40 kwel) ;  

 2 Kleinfahrzeuge mit  luftgekühltem 0 .4  kWel /  0 .5  kWel 

PEFC Brennstoffzel lensystem; 

 1 Elektro-Roller mit  lu ftgekühltem 0 .5  kWel PEFC Brenn-

stof fzel lensystem;  

 1 Kleinfahrzeug mit  luftgekühltem 0 .2  kWel PEFC Brenn-

stof fzel lensystem.  

 
Standort Lampoldshausen:  

 
DLR Lampold shausen ,  7 4 2 3 9  H a r d t h a u s e n ,  T e l e f o n :  ( 0 6 2 9 8 )  2 8 - 0   

 

Le i tung  de s  S t andor t s  (Geschä f t s führe r ) :  D i p l .  K f m .  C h r i s t i a n -

J e n s s e n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen :   

A n j a  S e u f e r t ,  T e l e f o n :  ( 0 6 2 9 8 )  2 8 - 2 0 1 ,  

T e l e f a x :  ( 0 6 2 9 8 )  2 8 - 1 1 2  

E - M a i l :  a n j a . s e u f e r t @ d l r . d e ,  

I n t e r n e t :  

w w w . d l r . d e / d l r / O r g a n i s a t i o n / S t a n d o r t e / l a m p o l d s h a u s e n  

 
 

Institut  für Raumfahrtantriebe 
 
Le i tung :  U n i v .  P r o f .  D r . - I n g .  W o l f g a n g  K o s c h e l  

T e l e f o n :  ( 0 6 2 9 8 )  2 8 - 2 0 3 ,  

T e l e f a x :  ( 0 6 2 9 8 )  2 8 - 1 9 0  

E - M a i l :  d l r l a . e n r a l @ d l r . d e ,  

I n t e r n e t :  w w w . l a . d l r . d e / e n / r a  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Prüfstandtechnologie für  Raumfahrtantriebe;  

 Betr ieb von Höhensimulationsanlagen für Raumfahrt -

antr iebe;  

 Staustrahlantriebe mit  Unterschal l -  und Überschal lver-

brennung;  

 Hochdruckverbrennung kryogener Treibstof fe ;  

 Systemanalysen und Brennraummodell ierung;  

 Brennkammertechnologien;  

 Lebensdauervorhersage.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

 Großprüfstände für  Raumfahrtantr iebe;   

 Forschungsprüfstände für  Raketen-  und Staustrahl t r iebwerke,  

chemische Hochenergielaser ;   

 Optische Laser-Diagnost ik ;   

 Berührungslose Messverfahren;   

 Vakuumprüfstände für  Satel l i ten-  und Raketenantriebe.

.
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Forschungszentrum Karlsruhe in der  

Helmholtz-Gemeinschaft 
 

P o s t an s c h r i f t :  P o s t f a c h  3 6  4 0 ,  7 6 0 2 1  Ka r l s r u he  

S t a d t b ü r o :  W e b e r s t r a ß e  5 ,  7 6 1 3 3  K a r l s r u h e  

T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 0  

T e l e f a x :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 0 7 0  

I n t e rn e t :  w w w . f z k . d e  

 

Vor s t and :  

P r o f e s so r  D r .  E b e r h a rd  U m b a ch  ( V o r s i t z en d e r )  

P r o f .  D r .  R e i n h a r d  M a s c hu w  ( s t e l l v .  Vo r s i t z en d e r )  

D r . - I n g .  P e t e r  F r i t z  

 

 

Wissenscha f t l i ch -Techni s che r  Ra t :  

P r o f .  D r .  O l i v e r  K r a f t  ( Vo r s i t z e n d e r )  

P r o f .  D r .  M an f r e d  T h u m m  ( s t e l l v .  V o r s i t z e n d e r )  

D i p l . - P h y s .  G eo r g  H e n n e g e s  ( s t e l l v .  V o r s i t z en d e r )  

H e r m a n n - v o n - H e l m h o l t z - P l a t z  1  

7 6 3 4 4  E g g e n s t e i n - L e o po l d sh a f e n  

 

Ansprechpar tne r  für  An f r agen  

D r .  J o a c h i m  H o f f m an n  ( S t a b s ab t e i l u n g  Ö f f en t l i ch k e i t s -

a r b e i t )  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 2 8 6 0 ,  T e l e f a x :  - 5 0 8 0  

E - M a i l :  j o a c h i m . h o f f m a n n @ o e a . f z k . d e  

D r .  J e n s  F a h r e n b e r g  ( S t a b s a b t e i l u n g  M a r k e t i n g ,  P a t e n t e  u n d  

L i z e n z en )  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 5 8 0 ,  T e l e f a x :  - 4 8 1 4  

E - M a i l :  j e n s . f a h r e n b e r g @ m a p . f z k . d e  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Das Forschungszentrum Karlsruhe i st  eine von der  Bundesrepu-

bl ik  Deutschland und dem Land Baden-Württemberg gemeinsam 

getragene Forschungseinrichtung und gehört  zu den größten 

unabhängigen natur-  und ingenieurwissenschaf t l ichen Forschung-

szentren in Europa.  Die Arbeiten s ind eingebettet  in  die über-

geordnete Programmstruktur  der  Hermann von Helmholtz -

Gemeinschaft  Deutscher Forschungszentren und gl iedern sich 

innerhalb der  fünf  Forschungsbereiche 

 

 Schlüssel technologien  

 Energie 

 Erde und Umwelt  

 Gesundheit  

 Struktur der  Mater ie 

 

in  el f  Programme:  

 
 

Programm Nano- und Mikrosysteme 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  N o r b e r t  F a b r i c i u s ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 8 5 8 5  

T e l e f a x :  - 5 5 7 9  

 E - M a i l :  n o r b e r t . f a b r i c i u s @ m i k r o - n a n o . f z k . d e   

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Molekulare Elektronik ,   

 Elektronischer Transport  in  nanoskal igen Systemen, 

 Nanostrukturierte Mater ial ien ,   

 Maßgeschneiderte nanostruktur ierte Festkörper ,   

 Nanostrukturierte Keramiken,  Nanokomposite ,  

 Nanokrista l l ine Festkörper und Part ikel .  

 

 

 

 

 Mikrooptik ,  Mikrof luidik ,  Mikroverfahrenstechnik ,  Miniatu-

r i s ierte Analysesysteme, 

 Elektronen- ,  UV- und Röntgentiefenl i thographie,   

 Laserst rukturierung,  Mikrogalvanik ,   

 Mechanische Mikrofert igung,   

 Kostengünstige Replikationstechniken wie Mikrospri tzgie-

ßen und Mikroprägen.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Synchrotronstrahlungsquel le ANKA, Elektronenstrahlschreiber ,  

Reinraumlabors ,  PVD-Beschichtungsanlagen, Laser labors ,  

Spektrometer-Labors ,  chemische,  physikal i sche und werkstof fwis-

senschaf t l iche Labors zur  Bearbeitung und Charakter i sierung von 

Nanostrukturen,  Netzwerk für Mater ia l ien der  Nanotechnologie 

NANOMAT. 

 
 

Programm Wissenschaftliches Rechnen  
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D i p l . - P h y s .  K l a u s - P e t e r  M i c k e l ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 6 0 0 ,   

T e l e f a x :  - 4 9 7 2 ,   

E - M a i l :  k l a u s - p e t e r . m i c k e l @ i w r . f z k . d e .  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Aufbau eines Grid-Rechenzentrums für die Hochenergiephy-

s ik ,   

 Entwicklung von Grid-Middleware,  

 Entwicklung von Grid-Zugängen,  

 Entwicklung von Grid-Programmen.  
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SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Chemische,  physikal i sche und werkstoffwissenschaft l iche Labors 

zur  Bearbeitung und Charakter i sierung von Nanostrukturen,  

Netzwerk für  Mater ial ien der Nanotechnologie NANOMAT. 

 
 

Programm Kernfusion 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  G ü n t e r  J a n e s c h i t z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 4 6 0  

T e l e f a x :  - 5 4 6 7  

E - M a i l :  g u e n t e r . j a n e s c h i t z @ f u s i o n . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Supraleitende Magnete,  

 Gyrotron-Entwicklung,   

 Feststof f -Blanket und Divertor ,  

 Trit ium-Technologie ,  

 Neutronenquelle IFMIF,  

 Mater ia l forschung für  Fusionstechnologie .  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Tr i t iumlabor ,  Technikum für  Supraleiter -  und Magnetfert igung,  

Helium-Kälteanlage,  Supralei ter-Charakter i sierung,  Testanlagen 

für supralei tende Magnete,  Gyrotron-Teststand.  

 
 

Programm Nukleare  
Sicherheitsforschung 

 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  J o a c h i m  K n e b e l ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 5 1 0  

T e l e f a x :  - 5 5 0 8  

E - M a i l :  j o a c h i m . k n e b e l @ p s f . f z k . d e   

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Sicherheitsforschung für  Kernreaktoren,  S icherheitsfor-

schung zur  Nuklearen Entsorgung,  

 Verbrennung nuklearer  Abfäl le .  

 

 

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Versuchsanlagen und analyt i sche/numerische Werkzeuge zur 

Untersuchung von thermo- und f luiddynamischen Vorgängen in 

Gasen,  Flüss igkei ten und Flüssigmetal len ,  Labors und Einrich-

tungen zur  Untersuchung radioaktiver  Stof fe ,  höchstauf lösende 

Messtechniken, Pi lotanlage für  Verglasung hochradioaktiver  

Abfäl le.  

 
 

Programm Rationelle  
Energieumwandlung 

 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  K a r l - F r i e d r i c h  Z i e g a h n ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 8 5 9 0  

T e l e f a x :  - 3 9 4 9  

E - M a i l :  z i e g a h n @ u m w e l t . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Supraleitung in der Energietechnik,   

 Kraftwerkstechnik .   

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Anlagen zur Prüfung von physikal i schen und mechanischen 

Eigenschaften , Tief temperatur-Versuchseinrichtungen,  Pi lot -

Verbrennungsanlagen,  Spezia l -Messtechnik.  

 
 

Programm Atmosphäre und Klima 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  K a r l - F r i e d r i c h  Z i e g a h n ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 8 5 9 0  

T e l e f a x :  - 3 9 4 9  

E - M a i l :  z i e g a h n @ u m w e l t . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Klima- und Wasserkreislauf ,  

 Regionale Kl imaveränderungen,  

 Spurenstoffe in  der  Troposphäre,  

 Tropopausenregion,  

 Stratosphäre,  

 Fernerkundung.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Niederschlagsradar ,  Wind-Temperatur-Radar ,  thermostat isierbare 

80 m3-Aerosolkammer ,  Fourierspektrometer ,  Computermodelle .  
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Programm Nachhaltigkeit  und Technik 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  K a r l - F r i e d r i c h  Z i e g a h n ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 8 5 9 0  

T e l e f a x :  - 3 9 4  

 E - M a i l :  z i e g a h n @ u m w e l t . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Schutz  und Regener ierung von Wasser ,  

 Prozesse für  das Kohlenstoffmanagement ,  

 Energeti sche und stof f l iche Verwertung von Abfäl len ,  

 Massenstrom Baustof fe ,  

 Systemanalyse und Technikfolgenabschätzung.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Versuchsanlagen für  die thermische Entsorgung von Hausmüll  

und Sonderabfäl len ,  für  die Rauchgasreinigung,  für  die energet i -

sche und stof f l iche Verwertung von Biomassen und organischen 

Reststof fen ,  chemische Synthesen in und mit überkri t i schen 

Fluiden.  

 
 

Programm Biomedizinische Forschung 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

P r o f .  D r .  U w e  S t r ä h l e ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 2 5 0 7  

T e l e f a x :  - 3 3 5 4  

E - M a i l :  u w e . s t r a e h l e @ i t g . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

Genetische Ursachen von Krebs und anderen Krankheiten,  

Entstehung und Nachweis  von Metastasen,  

Etabl ierung von Modellorganismen, 

Genregulat ion während der  Embryonalentwicklung,  

Toxizität  von Schadstoffen.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Gentechnische und biochemische Labors .  

 

 

 
 

Programm Regenerative Medizin 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  U l r i c h  K n a p p ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 5 5 7 7  

T e l e f a x :  - 5 5 7  

 E - M a i l :  u l r i c h . k n a p p @ r e g m e d . f z k . d e   

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Bioreaktoren und CellChips ,  

 Tissue Engineering,  

 Bionische Prothesen,  

 Virtual  real i ty Systeme zur Operat ionsplanung,  

 Manipulatorsysteme für  Einsatz  in  Kernspinntomographen.  

 
 

Programm Struktur der Materie 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

P r o f .  D r .  J o h a n n e s  B l ü m e r ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 3 5 4 5  

T e l e f a x :  - 3 5 4 8  

E - M a i l :  j o h a n n e s . b l u e m e r @ i k . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Nukleare Astrophysik ,  

 Kosmische Strahlung,  

 Neutrinophysik , 

 Synchrotronstrahlung,  

 Festkörperphysik ,  

 Grid-Rechner .  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Synchrotronstrahlungsquel le ANKA, Pierre-Auger-Observatorium 

in Argentinien und KASCADE-Messfeld zur  Messung der  Höhen-

strahlung,  KATRIN zur Best immung der Neutrinomasse.  
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Bereich Stilllegung nuklearer Anlagen 
 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  P e t e r  F r i t z ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 2 0 1 3  

T e l e f a x :  - 2 1 9 6  

E - M a i l :  p e t e r . f r i t z @ v o r s t a n d . f z k . d e  

 

HAUPTSÄCHLICHE ARBEITSGEBIETE 

 

 Sti l l legung und Rückbau kerntechnischer Anlagen,  

 Dekontamination,   

 Endlagergerechte Kondit ionierung von festen und f lüssigen 

schwach-  und mittelakt iven Abfäl len ,  

 Landessammelstel le für  radioaktive Reststof fe .  
 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Rückbau-Logist ik ,  fernhant ierte Anlagendemontage,  Anlagen zur 

Dekontaminat ion,  Freimessung, Kompaktierung,  Verbrennung,  

Eindampfung und Verfest igung radioaktiver  Abfäl le.  

 

 

 
 

Fortbildungszentrum für  
Technik und Umwelt 

 

Le i tung  und  Ansprechpar tne r  fü r  An f r agen :  

D r .  G u n t h a r d  M e t z i g ,  T e l e f o n :  ( 0 7 2 4 7 )  8 2 - 4 8 0 0  

T e l e f a x :  - 4 8 5 7  

E - M a i l :  g u n t h a r d . m e t z i g @ f t u . f z k . d e  

 
 

Kurse,  Seminare und Praktika  
auf  den Gebieten:  

 

 Kerntechnik und Strahlenschutz ,  

 Umwelt-  und Arbeitsschutz ,  

 Naturwissenschaf t  und Technik ,  

 Neue Technologien,  Informations-  und Kommunikations-

technik ,  

 Datenverarbei tung und Programmierung,  

 Management ,  

 Kommunikat ion und Arbeitstechniken.  

 

SPEZIELLE EINRICHTUNGEN 

 

Gentechnische, s t rahlenschutztechnische,  radiochemische und 

umweltanalyt ische Prakt ika .  
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Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung 
 

ZENTRALE 

 
S t e inbe i s -S t i f tung  fü r  

Wi r t s cha f t s fö rde rung  

Haus der  Wirtschaft  

Wil l i -Bleicher-Straße 19 

70174 Stuttgart  

Postfach 10 43 62 ,  70038 Stuttgart  

Telefon:  (0711) 1839-5 

Telefax:  (0711) 1839-700 

E-Mai l :  s tw@stw.de 

Internet :  www.stw.de 

 

 

Vor s t and  de r  S t e inbe i s - S t i f t ung :  

Prof .  Dr .  Heinz Trasch  

(Vorstandsvors i tzender)  

Prof .  Dr .  Michael  Auer  

 

Die  S te inbe i s -Unte rnehmen  e r r e i chen  S ie  übe r  d ie   

Se rv ice -Nummern  

Telefon:  (0711) 1839-777 

Telefax:  (0711) 1839-700 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Steinbeis-Unternehmen in:  
 

AALEN 

 

Angewandte s  Management  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Holzbaur  

E-Mail :  s tz217@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/217.htm 

 

ARGE Meta l l gus s  an  de r  HTW Aa len  

–  Hochschu le  fü r  Technik  und   

Wi r t s cha f t  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  F .  Klein 

E-Mai l :  s tz41@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/41 .htm 

 

Bi ldve ra rbe i tung  und  Angewandte  

In format ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Klauck 

E-Mail :  s tz530@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/530.htm 

 

Elekt r i s che  Ant r i eb s te chn ik  und  

Le i s tungse lek t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  H. Steinhart  

E-Mail :  s tz1015@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1015 .htm 

 

GTA Gießere i  Techno log ie  Aa l en  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  L.  Kal l ien 

E-Mail :  s tz825@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/825.htm 

 

IT -  und  Geschä f t sprozes smanagement  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  R .  Schmidt  

E-Mail :  s tz1149@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1149 .htm 

 

Korros ion  und  Werks to f f  

Leiter :  Prof .  Dr .  T.  Ladwein 

E-Mail :  s tz822@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/822.htm 

 
 
 

 

 

Kunst s to f f t e chn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  P .  Wippenbeck 

E-Mai l :  s tz16@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/16 .htm 

 

Mater i a l s  Eng inee r ing  

Leiter :  Dr.  A.  Nagel  

E-Mail :  s tz476@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/476.htm  

 

Mecha t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  U.  Schmitt  

E-Mail :  s tz1055@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1055 .htm 

 

Po lymer  Eng inee r ing  (PETZ)  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  A.  Frick 

E-Mail :  s tz466@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/466.htm 

 

Produkt ion ,  P roze s se ,  

Pe r sona len twick lung  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  V.  Beck 

E-Mail :  s tz828@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/828.htm 

 

Prü f in s t i t u t  fü r  Bodensy s t eme  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) P.  Strobel  

E-Mail :  s tz386@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/386.htm 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r  HTW 

Aa len  –  Hochschu le  fü r  Technik  und  

Wir t s cha f t  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing .  habi l .  G.  Dittmar 

E-Mai l :  s tz21@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/21 .htm 

 
 
 

 

ABTSGMÜND 

 

In s t i t u t  fü r  Augenopt ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  B .  Lingelbach 

E-Mai l :  s tz42@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/42 .htm 

 

ALBERSHAUSEN 

 

Market ing  und  Ver t r i ebsmanagement  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Gehrung 

E-Mail :  s tz196@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/196.htm 

 

ALLENSBACH 

 

Qual i t ä t smanagement  i n  der   

Lebensmi t te l i ndus t r i e  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Kimmich 

E-Mail :  s tz487@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/487.htm 

 

BACKNANG 

 

Nachr i ch tentechn ik  

Leiter :  Dipl . - Ing.  N.  Budnik 

E-Mail :  s tz644@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/644.htm 

 

BAD DÜRRHEIM 

 

Aktor ik  und  moderne   

P rozes s - v i sua l i s i e rung  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  F . -D.  Küstermann 

E-Mail :  s tz219@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/219.htm 
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H.I .P .  -  Hydrau l i c  Innova t ion  Pa r t s  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (BA) S .  Schaer  

F .  Schaer 

E-Mail :  s tz681@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/681.htm 

 

BAD KROTZINGEN 

 

S tandor tmanagement  und   

Unte rnehmensen tw ick lung  

Leiter :  Dr .  W. Peters  

E-Mail :  s tz594@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/594.htm 

 

BAD URACH 

 

Bioana l y t ik  und  Produkten twick lung  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Kuhn 

E-Mail :  s tz256@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/256.htm 

 

BADEN�BADEN 

 

In s t i t u t  f ü r  wi r t s cha f t spo l i t i s che   

S t ra t eg i en  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  S .  Gaier ,  MBA 

E-Mail :  s tz898@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/898.htm 

 

Mark t  und  Kommunika t ion  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  (FH)  

G.  Vil l inger ,  MBA  

Dipl . -Wirt . - Ing .  S .  Gaier ,  MBA 

E-Mail :  s tz446@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/446.htm 

 

BIBERACH 

 

Bau-  und  Immobi l i enwi r t s cha f t  

Leiter :  Prof .  E.  Klett  

E-Mai l :  s tz57@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/57 .htm 

 

Compute r  Aided  Techn i ca l   

S imu la t ions  (C .A .T .S . )  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) D.  Matthis 

E-Mail :  s tz574@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/574.htm 

 

Wasse rw i r t s cha f t  und  Was se rbau  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Nuding 

E-Mail :  s tz1097@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1097 .htm 

 

BILL IGHEIM�SULZBACH 

 

Innova t ion  und Umwel t  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) M.  Weigler  

E-Mail :  s tz235@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/235.htm 

BINGEN 

 

Unte rnehmens führung ,  Organ i s a t i -

on smanagement  und  Os t -Wes t -

Koopera t ionen  

Leiter :  Prof .  Dipl .  rer .  oec .  H.  Leschke 

E-Mail :  s tz982@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/982.htm 

 

BISCHWEIER 

 

Mit t e l s t and  

Leiter :  Wirt . - Ing .  W. Ludwigs 

Dipl . -Wirt . - Ing .  K.  Manzke 

E-Mail :  s tz556@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/556.htm 

 

BÖBLINGEN 

 

Landkre i s  Böb l ingen  

Leiter :  R .  Stahl ,  M.A.  

E-Mail :  s tz887@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/887.htm 

 

BRETZFELD 

 

Kunst s to f f cente r  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  A.  Burr  

E-Mail :  s tz529@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/529.htm 

 

BUCHENBACH 

 

Advanced  Eng inee r ing  Techno logy  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  T .  Tawakoli  

E-Mail :  s tz349@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/349.htm 

 

CRAILSHEIM 

 

Unte rnehmens -  und  Pro j ek tcoach ing   

Leiter :  Dr. - Ing.  W. Klapdor 

E-Mail :  s tz341@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/341.htm 

 

DEGGINGEN 

 

OST-WEST-Koopera t ionen  

Leiter :  Dipl . -Betr iebswirt  (FH) J .  Raizner 

E-Mail :  s tz236@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/236.htm 

 

DENKENDORF 

 

Bui ld ing  Techno logy  

Leiter :  Prof .  G.  Fetzer 

E-Mail :  s tz790@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/790.htm 

DONAUESCHINGEN 

 

Biomed i z in i s che  Technik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  B.  Vondenbusch 

E-Mail :  s tz214@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/214.htm 

 

DOSSENHEIM 

 

Ana ly t i s che  E lek t ronenmikro skop ie ,  

B iomed i z in ,  B io technolog ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Trendelenburg  

E-Mail :  s tz536@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/536.htm 

 

EBERBACH 

 

Log i s t ik  und  Marke t ingmanagement  

Leiter :  Prof .  Dr .  D.  Polz in 

E-Mail :  s tz850@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/850.htm 

 

EBERSBACH 

 

Objec t - IT  Sy s teme  

Leiter :  Dipl . - Ing.  M.  Bischof f  

E-Mail :  s tz781@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/781.htm 

 

EISL INGEN 

 

Innova t ion  und Organ i s a t ion  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  J .  Frech 

Dipl . - Ing.  (FH) O.  Brehm 

E-Mail :  s tz539@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/539.htm 

 

ENGELSBRAND�SALMBACH 

 

Produkten tw ick lung  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Scherr  

E-Mail :  s tz170@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/170.htm 

 

ENGEN 

 

Ingen i eurwerks to f f e  und  Formgebung  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  R.  Winkler  

E-Mail :  s tz985@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/985.htm 

 

ERBACH 

 

Compute r  Aided  Indus t ry  (CAI )  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  F . -W. Winter  

E-Mail :  s tz448@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/448.htm 
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In s t i t u t  f ü r  Qua l i t ä t smanagement  und  

Organ i sa t ionsen tw ick lung  i fqo  

Leiter :  Dipl . -Soz .Arb .  (FH) D.  Barwitzki ,  

MBA 

E-Mail :  s tz1061@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1061 .htm 

 

ESSLINGEN 

 

Baute i l f e s t i gke i t  und  - s i che rhe i t ,  

Werk s to f f  und  Füge techn ik  an  de r  

Hochschu le  E s s l i ngen  –  Hochschu le  

fü r  Techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  L.  Iss ler  

Prof .  Dr .  P .  Häfele 

E-Mail :  s tz502@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/502.htm 

 

In format ions techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Goll  

E-Mail :  s tz678@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/678.htm 

 

Lack -  und  Ober f l ä chen technolog ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Meichsner  

E-Mail :  s tz184@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/184.htm 

 

Pu lver l a cke  

Leiter :  Prof .  Dr .  P .  Thometzek 

E-Mail :  s tz1019@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1019 .htm 

 

Rechnere ins a t z  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  N.  Kappen 

E-Mai l :  s tz74@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/74 .htm 

 

So f twa re techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Goll  

E-Mail :  s tz221@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/221.htm 

 

Sys temtechn ik /Automot ive  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  H.  Kull  

E-Mail :  s tz259@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/259.htm 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r  FH Es s -

l i ngen  –  Hochschu le  fü r  Techn ik  

E-Mai l :  s tz22@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/22 .htm 

 

Umformtechn ik  und  Arbe i t sorgan i sa -

t ion  an  der  Hochschu le  E s s l i ngen  –  

Hochschu le  für  Techn ik   

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  M.  Sti l z  

E-Mail :  s tz181@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/181.htm 

 

Wärme  und  S t römungs techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  U.  Gärtner 

E-Mail :  s tz145@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/145.htm 

ETTENHEIM 

 

Phys ika l i s che  Sensor ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Schröder 

E-Mail :  s tz123@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/123.htm 

 

FELLBACH 

 

Euro -Venture -Consu l t ing  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Daxhammer  

E-Mail :  s tz472@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/472.htm 

 

Indus t r i a l  De s ign  

Leiter :  Dipl . -Des .  F .  Stef fens 

E-Mail :  s tz234@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/234.htm 

 

F ILDERSTADT 

 

Objec t - IT  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) P.  Schupp  

E-Mail :  s tz475@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/475.htm  

 

Qual i f i z i e rung  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (BA) W. Beck,  MBA 

Dipl . -Soz .Päd.  (BA) P.  Kuppinger-

Beck 

E-Mail :  s tz246@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/246.htm  

 

FLEIN 

 

S t ra t eg i e  und  Cont ro l l i ng  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Di l lerup 

E-Mail :  s tz601@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/601.htm 

 

FREIBURG 

 

Angewandte  B iomechan ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Gollhofer  

E-Mail :  s tz345@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/345.htm 

 

European  Pro jec t s  

Leiter :  Dr .  E .  Lippold 

E-Mail :  s tz1099@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1099 .htm 

 

Geronto log ie ,  Ge sundhe i t  und   

Soz i a l e s  (GEROS)  

Leiter :  Prof .  Dr .  jur .  T .  Kl ie 

E-Mail :  s tz471@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/471.htm 

 

In te rna t iona le  S t ra t eg i en  

Leiter :  Prof .  M.  Mattoug 

E-Mail :  s tz395@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/395.htm  

Mediz ine lek t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  W. Kuntz 

E-Mai l :  s tz12@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/12 .htm 

 

Nachha l t ige  Qua l i t ä t s s y s t eme  (NQS)  

Leiter :  Dipl . -Hdl .  B.  Steyer 

E-Mail :  s tz844@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/844.htm 

 

Onl ine  Communica t ion  and   

Co l l abora t ion  (Ecco24 )  

Leiter :  Dipl . - Ing.  B.  Scholze 

R.  Strempel  

E-Mail :  s tz747@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/747.htm 

 

Pro jek to rgan i sa t ion  und  Techno lo -

g i e t ran s f e r  i n te rna t iona le r  Aufgaben  

de r  Energ ie techn ik  

Leiter :  Dr. - Ing.  C.  W. Seitz  

E-Mail :  s tz883@stw.de 

Internet :  www.stzw.de/stz /883.htm 

 

FRIEDRICHSHAFEN 

 

Fahrzeuge l ek t ron ik  und   

Mecha t ron i s che  Sy s t eme  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  K.  Reif  

E-Mail :  s tz795@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/795.htm 

 

Korro s ion  und  Korro s ions s chu t z   

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  R .  Holbein 

E-Mail :  s tz312@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/312.htm  

 

Werks to f f t e chn ik  

Leiter :  Dipl . - Ing.  K.  Ernsberger 

E-Mai l :  s tz77@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/77 .htm 

 

FURTWANGEN 

 

Mikrocompute r -  und   

So f twa re sy s t emtechn ik  

Leiter :  Dr .  J .  Spale 

E-Mail :  s tz523@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/523.htm 

 

Mikroe l ek t ron ik  und  Sy s t emtechn ik  

Leiter :  Dipl . - Ing.  B.  Schmid 

Prof .  Dr . - Ing .  W. Kuntz 

E-Mai l :  s tz56@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/56 .htm 

 

Optoe l ek t ron ik ,  Indus t r i e l l e  Mes s -

t e chn ik  und  Automat i s i e rungs t echn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  M.  Kühne 

E-Mail :  s tz2@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/2 .htm  
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Prozes smanagement  und   

Sy s temlösungen  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  H. Sauerburger  

E-Mail :  s tz314@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/314.htm 

 

GÄRTRINGEN 

 

Pub l i c  Management  

Leiter :  Dipl . -Verwaltungswirt  (FH) 

H.  Drexler  

E-Mail :  s tz559@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/559.htm 

 

GÄUFELDEN 

 

Raumfahr t  

Leiter :  Dipl . - Ing.  K.  Wüst  

Dr . - Ing .  F .  Huber 

E-Mail :  s tz103@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/103.htm 

 

GEISLINGEN 

 

Fer t i gungsautomat i s i e rung  und  EMV 

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  L .  Kolb 

E-Mai l :  s tz48@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/48 .htm 

 

Marke t ing  und  Unte rnehmens führung  

an  de r  Hochschu le  für  Wir t s cha f t  und  

Umwel t  Nür t ingen /Ge i s l i ngen  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Ziegler  

Dr .  J .  Heinzelmann 

E-Mail :  s tz360@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/360.htm 

 

GOMARINGEN 

 

Prozes smanagement  i n  P roduk t -

en twick lung ,  Produkt ion  und   

Log i s t ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  H. Augustin 

Dipl . -Betriebswirt in  (FH)  

I .  August in 

E-Mail :  s tz632@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/632.htm  

 

GÖPPINGEN 

 

Elekt ron ik  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (FH) M.  Bernauer 

Dipl . - Ing.  (FH) M.  Bäuerle 

E-Mail :  s tz1041@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1041 .htm  

 

Log i s t ik  und  Fabr ikp lanung  

Leiter :  Dipl . -Betriebswirt  (FH) 

D.  Ausländer 

E-Mail :  s tz344@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/344.htm 

Mikroe l ek t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  J .  van der List  

Dipl . - Ing.  (FH) E .  Grundstein 

E-Mail :  s tz130@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/130.htm 

 

Off i cep lanung  und   

Wi s sen smanagement  

Leiter :  Dipl . -Betriebswirt  (FH) 

D.  Ausländer 

E-Mail :  s tz616@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/616.htm 

 

GOSHEIM 

 

Mate r i a lE f f i z i enzZent rum (MEZ)  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (FH) P.  Ohlhauser 

Dipl . -Betriebswirt  (BA)  

C.  Seyfr ied 

W. Staiger 

E-Mail :  s tz1084@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1084 .htm 

 

TQI  Innova t ions zen t rum 

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) P.  Ohlhauser 

E-Mail :  s tz106@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/106htm 

 

TQI  Met r i con  Ka l ib r i e r se rv i ce  

Leiter :  Dipl . - Ing .  P .  Ohlhauser 

T.  Preßler  

U.  Adasch 

Dipl . -Betriebswirt  (BA) 

C.  Seyfr ied 

E-Mail :  s tz864@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/864.htm 

 

GOTTMADINGEN 

 

In format ions -  und  Kommunika t ions -

management  

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Frey-Luxemburger 

E-Mai l :  s tz86@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/86 .htm 

 

Technolog ie -Organ i sa t ion -Pe r sona l  

(TOP)  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  E .  Haupenthal  

E-Mail :  s tz151@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/151.htm 

 

HEIDELBERG 

 

Biomolekul a re  Opt ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  S .  Suhai  

E-Mail :  s tz979@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/979.htm  

 

B iopharmaz ie  und  Ana l y t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Fr icker  

Prof .  Dr .  M.  Wink 

E-Mail :  s tz427@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/427.htm  

Biophys ika l i s che  Ana ly t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Langowski  

E-Mail :  s tz577@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/577.htm  

 

Genomin fo rmat ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  S .  Suhai  

E-Mail :  s tz264@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/264.htm 

 

GeoRes sourcen  

Leiter :  Prof .  Dr .  T .  Bechstädt  

Dr .  R.  Zühlke 

E-Mail :  s tz1053@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1053 .htm 

 

Gesundhe i t s in fo rmat ion   

Leiter :  H.  Stamatiadis-Smidt ,  M.A.  

E-Mail :  s tz623@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/623.htm  

 

Glycos tem 

Leiter :  PD.  Dr .  R.  Schwartz -Albiez  

E-Mail :  s tz501@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/501.htm 

 

In format ions sys t eme ,  P roze s s -  

o rgan i sa t ion  und  Qua l i t ä t s s i che rung  

Leiter :  Prof .  Dr .  K. -G.  Deck 

E-Mail :  s tz673@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/673.htm 

 

In s t i t u t  f ü r  Hol z t echn ik   

Leiter :  Prof .  Dr .  K.  Pfuhl  

E-Mail :  s tz625@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/625.htm  

 

IVCRC In te rna t iona l  V i s ion   

Cor rec t ion  Re sa r ch  Cen te r  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  G.  Auffarth 

E-Mail :  s tz1106@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1106 .htm 

 

Kommuna le s  Management  

Leiter :  Dr.  G.  Pfreundschuh 

E-Mail :  s tz375@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/375.htm 

 

Lase r  P roce s s ing  und  Diagnos t ik   

Leiter :  Prof .  Dr .  P .  Hess  

E-Mail :  s tz269@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/269.htm 

 

Management  im Gesundhe i t swesen  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Gläser  

Prof .  Dr .  O.  Nellen 

Dr .  Mathias  Horhum 

E-Mail :  s tz867@stw.de  

www.stw.de/stz /867.htm 

 

Mark t for s chung  und  Marke t ing -

Kompetenz   

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Schneider  

Prof .  Dr .  M.  Kornmeier  

E-Mail :  s tz826@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/826.htm 
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Medica l  Qua l i t y  Ne twork ing  (MQN)  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  G.  Auffarth 

Dr .  med.  J .  Bräuning 

E-Mail :  s tz1110@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1110 .htm 

 

Mediz in i s che  B iophys ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Fink 

Dr.  M. Vogel  

J .  Blume 

E-Mail :  s tz756@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/756.htm 

 

Mediz in i s che  In fo rma t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  H. -P.  Meinzer  

E-Mail :  s tz242@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/242.htm 

 

Mediz in t echn ik  und  B io technolog ie  

Leiter :  J .  Blume 

Dr.  Mart in Vogel  

Prof .  Dr .  R.  Fink 

E-Mail :  s tz895@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/895.htm 

 

Ober f l ä chentechn ik  und  Ana l y t ik  

an  de r  Unive r s i t ä t  He ide lbe rg  

Leiter :  Prof .  G.  K.  Wolf  

E-Mail :  s tz303@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/303.htm 

 

Rad io log i ca l  Imag ing :  Consu l t ing   

and  Tra in ing  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  H. -U.  Kauczor 

Dr.  med.  F .  Giesel  

E-Mail :  s tz1060@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1060 .htm 

 

S imu la t ion  re ak t i ve r  S t römungen  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Warnatz  

E-Mail :  s tz240@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/240.htm 

 

S imu la t ion  und Opt imie rung  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  H.  G.  Bock 

Dr.  J .  Schlöder 

E-Mail :  s tz582@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/582.htm 

 

S imu la t ion  von  Merpha sens t römungen  

und  Verbrennung  

Leiter :  Prof .  Dr .  E.  Guthei l  

E-Mail :  s tz1002@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1002 .htm 

 

Ze l l ana l y t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  H. -H.  Gerdes 

E-Mail :  s tz816@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/816.htm 

 

HEIDENHEIM 

 

Management  für  d i e  mi t t e l s t änd i s che  

Wi r t s cha f t  

Leiter :  Prof .  U.  Hummel 

Prof .  Dr .  K.  Höfle 

E-Mail :  s tz624@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/624.htm 

 

Market ing -For schung  an  de r   

Be ru f s akademie  He idenhe im 

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Froböse 

E-Mail :  s tz422@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/422.htm 

 

Medien  und  Werbe for s chung  

Leiter :  Prof .  Dr .  V.  Walter  

Prof .  Dr .  M.  Froböse 

E-Mail :  s tz1129@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1129 .htm 

 

Ostwür t t emberg  

Leiter :  M.  Brühl  

E-Mail :  s tz1115@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1115 .htm 

 

S t ra t eg i s che s  Bankmanagement  

Leiter :  Prof .  Dr .  F .  Lohmann 

E-Mail :  s tz1071@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1071 .htm 

 

Wi r t s cha f t s -  und  Soz i a lmanagement  

Leiter :  Prof .  Dr .  B.  Eis inger 

Prof .  Dr .  P .  K.  Warndorf  

E-Mail :  s tz503@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/503.htm 

 

HEILBRONN 

 

Angewandte  E lek t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  M. Dorsch 

E-Mai l :  s tz58@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/58 .htm 

 

Angewandte  In fo rmat ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  H.  Krayl  

E-Mai l :  s tz95@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/95 .htm 

 

In te rna t iona l  Bus ines s  Exce l l ence  

Leiter :  Prof .  N.  Graf  

Dipl . -Kfm. A.  Winkler  

E-Mail :  s tz835@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/835.htm 

 

Log i s t ik  und  Arbe i t so rgan i s a t ion  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  R.  Hell ig  

E-Mail :  s tz560@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/560.htm 

 

My ebus ine s s   

Leiter :  Prof .  Dipl . -Volkswirt  H. -F .  Si l ler  

 Prof .  Dr .  G.  Roth 

E-Mail :  s tz788@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/788.htm 

 

S tudent i s che  Unte rnehmensbera tung  

und  – se rv i ce s  an  de r  Hochschu le   

He i lb ronn  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Di l lerup 

E-Mail :  s tz1047@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1047 .htm 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r   

Hochschu le  He i lb ronn  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  K.  Boelke 

E-Mai l :  s tz24@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/24 .htm 

 

Ver f ah rens - ,  Ene rg ie -  und  

Umwe l t t e chn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  E.  Pruckner 

E-Mai l :  s tz97@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/97 .htm 

 

Vernet z te  In fo rma t ik sys teme   

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Peter  

E-Mail :  s tz768@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/768.htm 

 

HEMSBACH 

 

Norda f r ika - Ins t i tu t  

Leiter :  Dipl . -Soz .Wiss .  A.  Unger 

E-Mail :  s tz974@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/974.htm 

 

HERRENBERG 

 

Mark t  und  Wachs tum 

Leiter :  Prof .  Dr .  W. G.  Faix  

E-Mail :  s tz207@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/207.htm 

 

Saph i r  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  W. G.  Faix  

Dipl . - Ing .  (FH) P.  Wittmann 

E-Mail :  s tz1101@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1101 .htm 

 

HOCHDORF�SCHWEINHAUSEN 

 

Wasse r -Abfa l l -Boden  

Leiter :  Dipl . -  Ing .  (FH) M.  Huchler 

E-Mail :  s tz136@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/136.htm 
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HÖCHENSCHWAND 

 

Innova t ion  und Umse t zung  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  (FH)  

G.  Vil l inger ,  MBA  

E-Mail :  s tz397@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/397.htm 

 

HORB 

 

Energ iemanagement  und   

Gebäude techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  M. Hornberger 

E-Mail :  s tz1112@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1112 .htm 

 

In s t i t u t  f ü r  Kuns t s to f f -  und   

En tw ick lungs t echn ik  ( IKET)  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  J .  Gundrum 

Prof .  Dr . - Ing .  B.  Rief  

E-Mail :  s tz374@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/374.htm 

 

Management -Tra in ing  an  de r   

Be ru f s akademie  Horb   

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  R .  Richterich 

E-Mail :  s tz765@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/765.htm 

 

IHR INGEN 

 

Öffent l i che  Verwa l tung  

Leiter :  Prof .  W. Hafner 

E-Mail :  s tz565@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/565.htm 

 

IMMENSTAAD 

 

Management  in t e rna t iona l e r   

Koopera t ionen  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) H.  Boche 

E-Mail :  s tz261@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/261.htm 

 

INGELFINGEN 

 

For schungs -  und  En tw ick lungs -

manamgent  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  W. Kästel  

E-Mail :  s tz884@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/884.htm 

 

IRNDORF 

 

S te inbe i s  Pha rmatechn ik  GmbH 

Leiter :  H.  Ziegler  

E-Mail :  s tz1140@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1140 .htm 

 

ISNY 

 

Angewandte  Techno log ien  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Hoff  

E-Mail :  s tz1077@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1077 .htm 

 

KANDERN 

 

Management ,  Proze s s e ,  Qua l i t ä t  

(MPQ)  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (FH) M.  Kern 

E-Mail :  s tz973@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/973.htm 

 

KARLSRUHE 

 

Cus tomer  Innova t i ve  So lu t ions  (C IS )  

Leiter :  Dipl . - Ing.  G.  Burg 

E-Mail :  s tz571@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/571.htm 

 

Des ign  @  Work f low  

Leiter :  Prof .  DDI H.-J .  Zebisch 

E-Mail :  s tz213@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/213.htm 

 

Deutsch -Span i sche r -

Technolog ie t r an s f e r  

Leiter :  Dr .  J .  Gottl ieb 

E-Mail :  s tz1096@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1096 .htm 

 

Elekt r i s che  Ene rg iever sorgung  und  

e l ek t romagnet i s che  Ver t r äg l i chke i t   

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  G. Langhammer 

E-Mail :  s tz724@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/724.htm 

 

Geothermie  

Leiter :  Dr.  J .  Gottl ieb 

E-Mail :  s tz631@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/631.htm   

 

In format ionsmanagement  und  

Unte rnehmens s t eue rung  

Leiter :  Prof .  E.  Riess  

E-Mail :  s tz420@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/420.htm 

 

Innova t ion  >  Deve lopment  >  App l i c a -

t ion  ( IDA)  

Leiter :  Prof .  K.  Gremminger 

E-Mai l :  s tz60@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/60 .htm 

 

Kä l te -  und  K l ima techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  J .  Reichel t  

E-Mai l :  s tz38@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/38 .htm 

 

Kunst s to f f t e chno log i e   

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  K. Heitel  

Dipl . - Ing .  (FH) G.  Fischer 

E-Mail :  s tz107@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/107.htm 

 

Management  and  F inance  

Leiter :  Prof .  B.  Dannenmayer  

E-Mail :  s tz675@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/675.htm 

 

Mecha t ron ik  

Leiter :  Prof .  F .  J .  Nef f  

E-Mail :  s tz479@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/479.htm 

 

Optoe l ek t ron ik  und  Sensor ik  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  G.  Krieg 

E-Mai l :  s tz62@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/62 .htm 

 

Prozes sor ien t i e r te  Organ i sa t ions -

en twick lung  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Schäfer  

E-Mail :  s tz265@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/265.htm 

 

Rechnere ins a t z  im  Masch inenbau  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  W. Hoheisel  

E-Mai l :  s tz61@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/61 .htm 

 

S te inbe i s -Europa -Zen t rum Kar l s ruhe  

Innova t ion  Re lay  Cen t re  S tu t tga r t –

Er fu r t -Zür i ch  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  N. Höptner 

Dr.  J .  Loef f ler  

E-Mail :  s tz517@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/517.htm 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r  Hoch -

s chu le  Kar l s ruhe  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  D. Adler  

Dipl . - Ing .  (FH) I .  Ti l lhon 

E-Mai l :  s tz25@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/25 .htm 

 

Techn i s che r  Ver t r i eb  &  Management  

an  de r  Hochschu le  Kar l s ruhe  

Leiter :  Prof .  R.  König 

E-Mail :  s tz633@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/633.htm 

 

Workf lowsy s t eme  und   

Webtechno log ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  T .  Freytag 

E-Mail :  s tz987@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/987.htm 

 

KEHL 

 

Kommuna lbe ra tung  

Leiter :  Prof .  H.  Kübler  

E-Mail :  s tz198@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/198.htm 
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KIRCHBERG 

 

Ce l l  Dynamic s  Med ica l  Re sea rch  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  habi l .  A.  E .  Theuer 

E-Mail :  s tz1010@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1010 .htm 

 

Compute r s imu la t ion  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  habi l .  A.  E .  Theuer 

E-Mai l :  s tz51@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/51 .htm 

 

KIRCHZARTEN 

 

Sy s t emtheor ie  und  Anwendungen  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Häußler 

E-Mail :  s tz757@stw.de  

Internet :  www.stw.de/stz/757.htm 

 

KONSTANZ 

 

Biopo lymerana ly t ik  /  P ro t eomic s  und  

Prote inchemie  an  de r  Unive r s i t ä t  

Kons t anz  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .  c .  M Przybylski  

E-Mail :  s tz723@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/723.htm 

 

Didakt ik  de r  Techn ik  und  de r  in t e r -

d i s z ip l inä ren  Na turwi s sen scha f t en  

Leiter :  H.  Scheu 

E-Mail :  s tz1018@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1018 .htm 

 

Energ iever sorgungs techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  K.  Krüger 

E-Mai l :  s tz75@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/75 .htm 

 

In format ion  Min ing  Techno logy  

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Berthold 

Dipl . - Inf .  P .  Ohl 

E-Mail :  s tz831@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/831.htm 

 

In te rak t i ve  Da tenana l yse  und  V i sua l i -

s i e rung  an  de r  Un ive r s i t ä t  Kons t anz  

Leiter :  Prof .  D.  Keim 

E-Mail :  s tz1035@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1035 .htm 

 

In -V i t ro  Pha rmakolog i e  und   

Tox iko log ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Wendel  

E-Mail :  s tz272@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/272.htm 

 

Masch inendynamik ,  Ölhydrau l ik ,  

Pneumat ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  Dr.  h .c .  F .  Ionescu 

E-Mail :  s tz9@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/9 .htm 

Nanos t ruk turen  und  Fe s tkörper -

ana l y t ik   

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Schatz  

E-Mail :  s tz621@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/621.htm  

 

Pro jec t  Consu l t ing  Ea s t e rn  Europe  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing .  h .c .  F .  Ionescu 

E-Mail :  s tz942@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/942.htm 

 

Umwel t t e chn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  B .  Wurster  

E-Mail :  s tz190@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/190.htm 

 

Werks to f f e  im  Sy s tem 

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) T.  Bogatzky 

E-Mail :  s tz477@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/477.htm 

 

KORB 

 

So f twa re  Qua l i t y  Sy s t ems  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Fr iedrich 

E-Mail :  s tz978@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/987.htm 

 

KORNTAL�MÜNCHINGEN 

 

In te rna t iona l  Bus ine s s  Consu l t ing  

Leiter :  Dipl . -Kfm S.  A.  Horvath,  MBA 

E-Mail :  s tz833@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/833.htm 

 

KRAUCHENWIES 

 

I n -V i t ro -As say sy s t eme  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Bergemann 

E-Mail :  s tz1155@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1155 .htm 

 

KUPPENHEIM 

 

Organ i sa t ionsmanagement  

Leiter :  Prof .  Dr .  P .  Dohm 

E-Mail :  s tz177@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/177.htm 

 

LAUDA/OBERLAUDA 

 

Unte rnehmens führung ,  Marke t ing  

und  Gesundhe i t sökonomie  

Leiter :  Prof .  Dr .  D.  Hilpert  

E-Mail :  s tz266@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/266.htm 

 

LEIMEN 

 

Bio techno log i e  

Leiter :  Dipl . -Biol .  P .  Sendrowski 

E-Mail :  s tz686@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/686.htm  

 

In te rna t iona le  P ro jek t f inanz ie rung  

Leiter :  Dipl . -Volkswirt  U.  Ehrbar  

E-Mail :  s tz1012@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1012 .htm 

 

LEONBERG 

 

Ökonomische  Unte rnehmens führung  

Leiter :  I .  F i scher ,  MBA 

E-Mail :  s tz1045@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1045 .htm 

 

Pharmatechn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Inf .  R .  Ziegler  

E-Mail :  s tz225@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/225.htm 

 

LEUSTETTEN 

 

In te rna t iona l  Management  Educa t ion  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  J .  Tümmers 

E-Mail :  s tz948@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/948.htm 

 

L ICHTENSTEIN 

 

E lek t ron ik  und So f tware  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) D.  Goller  

   Dipl . - Ing .  (FH) T.  Maier  

E-Mail :  s tz597@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/597.htm 

 

LÖFFINGEN 

 

Market ing  und  Ver t r i eb  

Leiter :  M.  Tondorf  

E-Mail :  s tz688@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/688.htm  

 

LÖRRACH 

 

Embedded  Des ign  und  Network ing  

c /o  Be ru f sakademie  Lörr ach  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  A.  S ikora 

E-Mail :  s tz659@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/659.htm 

 

Indus t r i e -E lek t ron ik  und  Sensor ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing .  K. -H.  Dröge 

E-Mai l :  s tz90@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/90 .htm 

 



 

_________________________________________________________________________ 

                                          Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung                                                             53 

IT -Bus ine s s  Consu l t ing  

Leiter :  Dipl . -Betriebswirt  (BA) J .  Hausin 

Dipl . -Wirt . - Inf .  (BA) T.  Andrae 

Dipl . -Betriebswirt in (BA)  

N.  Habli tzel  

K.  Grei tzke 

E-Mail :  s tz199@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/199.htm 

 

ManagementCockp i t  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Tref fert  

Dipl . -Wirt . - Ing .  G.  Drews 

E-Mail :  s tz1032@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1032 .htm 

 

MANNHEIM 

 

Angewandte  b io log i s che  Chemie  

Leiter :  Dr .  M.  Frey 

E-Mail :  s tz359@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/359.htm 

 

Mikroe l ek t ron ik ,  Sensor ik  und   

So f twa re techn ik  an  de r  Hochschu le  

Mannhe im 

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Hagen 

E-Mai l :  s tz84@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/84 .htm 

 

S t e inbe i s -Trans f e r zen t rum an  de r  

Hochschu le  Mannhe im  

Leiter :  Prof .  Dr .  C.  Frech 

E-Mai l :  s tz27@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/27 .htm 

 

Prozes sor ien t i e r te  S i cherhe i t s -

Management -Bera tung  

Leiter :  Dr .  P .  Ruckh 

E-Mail :  s tz1068@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1068 .htm 

 

Technolog iebewer tung  und   

Innova t ionsbe ra tung  (TIB)  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Wupperfeld 

E-Mail :  s tz413@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/413.htm 

 

Ver f ah rens t echn ik ,  B io -  und  Umwel t -

t e chn ik  an  de r  Hochschu le  Mannhe im 

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Hagen 

E-Mai l :  s tz66@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/66 .htm 

 

MARXZELL�BURBACH 

 

Market ing -  und  Diens t l e i s tungs -

management  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Kfm.  P.  J .  Lehmeier 

E-Mail :  s tz513@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/513.htm 

 

METZINGEN 

 

F inanc i a l  Economic s  

Leiter :  Prof .  M.  Moersch,  Ph.D.  

E-Mail :  s tz1086@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1086 .htm 

 

MOSBACH 

 

Des ign  und  Kommunika t ion   

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) M.  Schlusnus 

E-Mail :  s tz292@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/292.htm 

 

Kunst s to f fp rü fung  

Leiter :  Prof .  Dr .  K. -H.  Moos 

E-Mail :  s tz202@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/202.htm 

 

Sensor ik  und  Neue  Technolog i en  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Klein 

E-Mail :  s tz543@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/543.htm 

 

Technolog ie  und  Management  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  R .  Geil sdörfer  

E-Mai l :  s tz43@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/43 .htm 

 

NEUENBÜRG 

 

I r an  Techni ca l  Suppor t  and  

Consu l t ing  

Leiter :  Dipl . - Ing .  A.  Shoaar  

Dipl . - Ing .  (FH) R.  Egl i t i s  

E-Mail :  s tz947@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/947.htm 

 

S y s temor i ent ie r te s  Management ,  

Ana l y se ,  Techni s che  Bera tung  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Egl i t i s  

E-Mail :  s tz792@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/792.htm  

 

NEUSTADT�STEIN 

 

Bi ldve ra rbe i tung ,  Mikroe l ek t ron ik ,  

Sy s temtechn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Jäger  

E-Mail :  s tz117@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/117.htm 

 

NÜRTINGEN 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r  Hoch -

s chu le  für  Wi r t s cha f t  und  Umwel t  

Nür t ingen /Ge i s l i ngen  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  K.  Fischer 

E-Mai l :  s tz28@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/28 .htm 

OBERKOCHEN 
 

So f twa re -  und  Sy s t emtechn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  W. Koch 

E-Mail :  s tz635@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/635.htm 

 

OFFENBURG 
 

Bi ldung  und  Erz i ehung  

Leiter :  Prof .  Dr .  E .  Schumacher 

E-Mail :  s tz1131@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1131 .htm 

 

Ene rg ie - ,  Umwel t  und   

Re inraumtechnik  

Leiter :  Dipl . - Ing .  M.  Kuhn 

Prof .  Dr . - Ing .  S .  Hess l inger  

E-Mai l :  s tz94@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/94 .htm 

 

Mess -  und  Ver fah rens t echn ik  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) F.  Knopf  

E-Mail :  s tz218@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/218.htm 

 

Sy s tem-  und  Rege lungs t echn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing .  F .  Kolb 

Dipl . - Ing .  (FH) W. Matt  

E-Mai l :  s tz67@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/67 .htm 

 

Techn i s che  Bera tung  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Coehne 

E-Mai l :  s tz29@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/29 .htm 

 

OFTERDINGEN 
 

Autonomes  Nervensy s tem und  

S i che rhe i t s s tud i en  

Leiter :  PD Dr.  med.  B .  Wilhem 

E-Mail :  s tz799@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/799.htm 

 

ÖLBRONN�DÜRNN 
 

Techn i s che  S imu la t ion  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Wittum 

E-Mail :  s tz506@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/506.htm 

 

ORTENBERG 
 

In format ions techno log ien  ( IT)  

Leiter :  Prof .  Dr .  D.  Doherr  

E-Mai l :  s tz19@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/19 .htm 

 

Schwingungs -  und  B iomechan ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  H.  Müller-Storz 

E-Mail :  s tz124@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/124.htm 
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OSTFILDERN 

 

In te rna t iona le  Wi s sen sve rwer tung  

und  Techno log i emanagement  

Leiter :  Dr . - Ing .  N.  Neuberger 

Dr .  M.  Rakhl in  

E-Mail :  s tz827@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/827.htm 

 

Objec t - IT  Management  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) P.  Schupp 

E-Mail :  s tz782@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/782.htm  

 

ÖTIGHEIM 

 

San ie rung  und  F inanz ie rung   

Leiter :  C .  Weiers  

E-Mail :  s tz578@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/578.htm 

 

PFINZTAL 

 

Market ing  –  In t e l l i gence  –  Consu l t i ng  

Leiter :  Prof .  Dr .  K.  Zerr  

E-Mail :  s tz1011@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1011 .htm 

 

Pa r t ike l t echno log i e ,  S t römungs -  und  

Ver f ah ren s t echn ik  

Leiter :  P .  Landsknecht-Teipel  

E-Mail :  s tz993@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/993.htm 

 

PFORZHEIM 

 

Automot ive  S ty l ing  and  Des ign  

Leiter :  Prof .  J .  Kel ly  

E-Mail :  s tz618@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/618.htm  

 

Des ign - Innova t ion  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  K.  Limberg 

E-Mai l :  s tz82@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/82 .htm 

 

Innova t ion  mi t  Sy s tem 

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  P .  Kohmann 

Prof .  Dipl . - Ing .  (TU) J .  Wrede 

E-Mail :  s tz716@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/716.htm 

 

In te rna t iona l  Management  a t  the  

P fo r zhe im Un ive r s i t y  o f  App l i ed  

Sc i ence s  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. A.  Pförtsch 

E-Mail :  s tz610@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/610.htm 

 

Lase rbea rbe i tung  und  Innova t i ve   

Fe r t i gung  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  R.  Wahl  

E-Mail :  s tz775@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/775.htm  

 

Market ing ,  Log i s t ik  und  Unterneh -

mens führung  an  de r  Hochschu le  

P fo r zhe im 

Leiter :  Prof .  U.  Dittmann 

E-Mail :  s tz273@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/273.htm 

 

Nordschwarzwa ld  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  N.  Höptner 

E-Mail :  s tz871@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/871.htm 

 

Produkt ion  und  Organ i s a t ion  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  H.  Emmerich 

E-Mail :  s tz735@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/735.htm 

 

S igna lver a rbe i tungs sy s t eme  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  F .  Kesel  

Dipl . - Ing .  (FH) A.  Reber 

E-Mail :  s tz139@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/139.htm 

 

Unte rnehmensen tw ick lung  an  de r  

Hochschu le  P fo r zhe im 

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Güdemann 

Prof .  Dr .  E.  Theobald 

E-Mail :  s tz587@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/587.htm 

 

PLIEZHAUSEN 

 

Mobi le  Communica t ions  and   

Embedded  Sy s t ems  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Schmitz  

Prof .  W. Kriha 

E-Mail :  s tz791@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/791.htm 

 

RAVENSBURG 

 

Exh ib i t ion ,  Conven t ion  and  Even t   

Management  (ECE)  an  de r  Beru f s aka -

demie  Ravensburg  

Leiter :  Prof .  Dr .  J .  Beier  

E-Mail :  s tz740@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/740.htm 

 

In te rna t iona l i s i e rung -Be te i l i gungen  –  

Nach fo lge rege lung  ( I /B /N)  

Leiter :  Prof .  Dr .  P .  Phi l ippi -Beck 

E-Mail :  s tz858@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/858.htm 

 

Landkre i s  Ravensburg  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  (FH) W. Dreier  

E-Mail :  s tz561@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/561.htm  

RECHBERGHAUSEN 

 

Werkzeug -  und Formenbau  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  T .  Garbrecht 

E-Mail :  s tz113@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/113.htm 

 

REUTLINGEN 

 

Angewandte  und  Umwel t chemie  

an  de r  Hochschu le  Reut l ingen  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Honnen 

E-Mai l :  s tz69@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/69 .htm  

 

Automat i s i e rung  ( STA)  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  W. Eißler  

Prof .  Dr . - Ing.  G. Gruhler  

E-Mai l :  s tz87@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/87 .htm  

 

CAD/CAM 

Leiter :  Prof .  Dipl . -Phys.  N.  F ieles-Kahl  

Dipl . - Ing .  (FH) B.  Morgenroth 

E-Mai l :  s tz93@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/93 .htm  

 

Energ ie - ,  P rozes s -  und   

Umwe l t t e chn ik  

Leiter :  Dr . - Ing .  G.  Gaiser  

Dipl . -Verwaltwwirt in (FH) 

G.  Gaiser  

E-Mail :  s tz176@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/176.htm  

 

E r t rag sk ra f tmanagement  und   

Cont ro l l i ng  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  T.  Baltzer-Fabar ius 

E-Mail :  s tz425@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/425.htm  

 

ESB-Resea r ch  

Leiter :  Dr .  H.-P.  Baumeister  

E-Mail :  s tz875@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/875.htm  

 

Geschä f t sp rozes smanagement  

Leiter :  Dipl . - Inf .  M.  Schiesser ,  MBA 

Prof .  Dr .  M.  Schmoll inger  

Prof .  Dr .  G.  S iestrup 

E-Mail :  s tz1117@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1117 .htm 

 

Grenz f l ä chen ,  Werks to f f e  und  Fa se rn  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Kohler  

E-Mail :  s tz762@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/762.htm 

 

Membran techno log ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  C. -M.  Bel l  

E-Mail :  s tz797@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/797.htm  
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Nat iona le s  und  In te rna t iona le s   

Wi r t s cha f t s r e ch t  

Leiter :  Prof .  Dr .  jur .  B .  Banke 

E-Mail :  s tz504@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/504.htm  

 

Po lymere  Werks to f fe  an  de r   

Hochschu le  Reut l ingen  

Leiter :  Prof .  Dr .  B.  Herr 

Prof .  Dr .  G.  Schulz  

E-Mail :  s tz704@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/704.htm 

 

Pro jek tge s t a l tung  und   

Ve r t ragsmanagement  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  Glöckle 

Dr.  jur .  W. Hackenberg 

E-Mail :  s tz783@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/783.htm  

 

Prozes skont ro l l e  und  Da tenana l y se  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Kessler  

Prof .  Dipl . -Phys.  W. Kessler  

E-Mail :  s tz575@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/575.htm  

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r   

Hochschu le  Reut l ingen  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Phys.  W. Fieles-Kahl  

E-Mai l :  s tz31@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/31 .htm 

 

Techn i s che  Chemie  

Leiter :  Dr.  U.  Schekul in 

E-Mail :  s tz348@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/348.htm  

 

Techn i s che  E l ek t ron ik  

Lei ter :  Dr. - Ing.  D.  Schekulin 

E-Mail :  s tz346@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/346.htm  

 

Text i l ve rede lung  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Chem. G.  Grüninger  

E-Mail :  s tz157@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/157.htm  

 

Unte rnehmensen tw ick lung  

Leiter :  Prof .  Ph.D.  R.  Heger  

E-Mail :  s tz470@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/470.htm  

 

Unte rnehmens s t eue rung  und   

In format ions sys t eme  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Kfm.  A.  Roth 

E-Mail :  s tz609@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/609.htm 

 

Ver f ah rensen tw ick lung   

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  K.  Schekul in 

E-Mai l :  s tz76@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/76 .htm  

 

Wärme-  und  Energ ie t echn ik ,  S t i r l i ng  

Masch inen  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  B.  Thomas 

E-Mail :  s tz966@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/966.htm 

 

Wissen smanagement  &   

Kommunika t ion  

Leiter :  Dr . - Ing .  W. Sturz 

E-Mail :  s tz532@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/532.htm 

 

RIELASING 

 

In s t i t u t  fü r  Bus ines s  In te l l i gence  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  P .  Lehmann 

Prof .  Dr .  T .  Becker 

Prof .  Dr .  A.  Seufert  

Prof .  Dr .  K.  Freyburger 

E-Mail :  s tz736@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/736.htm 

 

ROTTENBURG 

 

Ökotox iko log ie  und  Ökophys io log i e  

Leiter :  Dr.  R.  Triebskorn 

E-Mail :  s tz537@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/537.htm 

 

Ressourcenmanagement  und   

Geo in fo rma t ik  

Leiter :  Prof .  R.  Wagelaar  

E-Mail :  s tz313@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/313.htm  

 

SALEM 

 

Innova t i ve  Sy s teme  und   

D iens t l e i s tungen  Gewerbepark  Sa l em 

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Hoff  

E-Mail :  s tz377@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/377.htm 

 

SCHALLSTADT 

 

Krea t i ve  P roblemlösung  und   

t e chn i s che  Trans f e rbe ra tung  

Leiter :  Dr . - Ing .  R.  Drews 

   Prof .  Dipl . -Volksw.  U Liebsch 

E-Mail :  s tz732@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/732.htm 

 

SCHEER 

 

Automot ive  Sys t ems  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing .  T.  Nosper 

E-Mail :  s tz830@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/830.htm 

 

SCHRIESHEIM 

 

In te l l i gen te  B io in format ik sy s t eme  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Ei l s  

E-Mail :  s tz356@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/356.htm  

 

SCHWÄBISCH HALL 

 

S imu la t ion  in  Masch inenbau  und  

Ver f ah ren s t echn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  U.  Janoske 

E-Mail :  s tz629@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/629.htm  

 

SIGMARINGEN 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r   

Hochschu le  A lb s tad t -S i gmar ingen  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  D.  Liekweg 

E-Mai l :  s tz33@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/33 .htm 

 

ST.  GEORGEN 

 

Neue  Med ien  –  Marke t ing  –   

Kommunika t ion  

Leiter :  Prof .  Dr .  F .  Steimer 

E-Mail :  s tz232@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/232.htm  

 

STOCKACH 

 

Sy s t em-  und  Sof twa re -Eng inee r ing  

Leiter :  J .  Häusele 

E-Mai l :  s tz65@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/65 .htm 

 

Ve r t r i ebsopt imie rung  

Leiter :  W. Schaffar t  

E-Mail :  s tz636@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/636.htm 

 

STUTTGART 

 

Advanced  R i sk  Techno log ie s   

(R -Tech )  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  A.  Jovanovic 

   Dr .  med.  S .  Jovanovic 

E-Mail :  s tz592@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/592.htm 

 

Aerodynamik ,  F lugzeug -  und   

Le ich tbau  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing .  R.  Voit-

Nitschmann 

Dipl . - Ing .  B.  Karra i s  

E-Mail :  s tz267@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/267.htm  
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Agra r - ,  Umwel t -  und  Energ i e t echn ik  

an  de r  Unive r s i t ä t  Hohenhe im 

Leiter :  Prof .  Dr .  K.  Köller  

Dr.  h .c .  J .  Gieraths 

E-Mail :  s tz277@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/277.htm  

 

A lpha  P roper t y  Management  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr .  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz784@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/784.htm 

 

Angewandte  Akus t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Miklós  

E-Mail :  s tz746@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/746.htm 

 

Angewandte  Photovo l t a ik  und  

Dünnsch i cht t echn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  habi l .  J .  Werner 

E-Mail :  s tz583@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/583.htm  

 

Angewandte  Sys t emana lay se  (STASA)  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Haag 

E-Mail :  s tz262@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/262.htm  

 

Audiv i sue l l e  Med ien  

Leiter :  Prof .  E .  Wendl ing  

Prof .  Dr .  B.  Eberhardt  

Prof .  S .  Ferdinand 

E-Mai l :  s tz10@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/10 .htm 

 

Beta  P roper ty  Management  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr .  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz785@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/785.htm 

 

Biomechan ik ,  Tra in ing  und   

So f twa re technolog ie  (BTS)  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Alt  

E-Mail :  s tz776@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/776.htm  

 

Bio tech -Consu l t  

Leiter :  Dr.  F .  Mühlenbeck 

E-Mail :  s tz579@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/579.htm 

 

Bus ines s  Management  and   

Eng inee r ing  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (BA) W. Beck,  MBA 

Dipl . - Ing .  (FH) P.  Schupp 

E-Mail :  s tz1126@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1126 .htm  

 

Bus ine s s -Coach ing  und  Kompetenz -

management  

Leiter :  Dipl . -Betriebswirt  C.  Sandmann,  

MBA 

E-Mail :  s tz1134@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1134 .htm  

 

ByWireTech  

Leiter :  Prof .  Dr .  R.  Reichel  

E-Mail :  s tz1152@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1152 .htm  

 

China -Pro jek te  

Leiter :  Prof .  E.  Wüst  

E-Mail :  s tz351@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/351.htm  

 

Competence  in  Organ i za t ion  

Leiter :  Dipl . - Inf .  (FH) P.  Kiess ,  MBA 

E-Mail :  s tz1119@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1119 .htm  

 

Corpora te  F inance  

Leiter :  Dipl . -Kfm.  R.  Vogel ,  CEFA 

E-Mail :  s tz940@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/940.htm 

 

DFTA-Techno log i e zen t rum  

F l exodruck  an  de r  Hochschu le  de r   

Med ien  

Direktor :  Dr .  M. Dreher 

E-Mail :  s tz189@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/189.htm  

 

DiAccent  Photogrammet r i e  und   

Geo in fo rma t ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  F .  Mohl  

E-Mail :  s tz445@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/445.htm  

 

Druck  und  Verpackung  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Phys.  A.  Ritz  

E-Mail :  s tz3@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/3 .htm  

 

Energ ie - ,  Gebäude -  und  So la r t echn ik  

(EGS)  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  N.  M. Fisch 

Dipl . - Ing .  J .  Baumgärtner 

Dipl . - Ing.  B.  Mahler 

E-Mail :  s tz327@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/327.htm  

 

EU-VRi  Management  Of f i ce  

Leiter :  Dr .  med.  S .  Jovanovic 

Prof .  Dr . - Ing .  A.  Jovanovic 

E-Mail :  s tz1091@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1091 .htm  

 

Exper tCom 

Leiter :  Dr.  L .  St iegler  

E-Mail :  s tz634@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/634.htm 

 

F inanz  und  Pro jek t  Management  

Leiter :  E .  Mangold 

E-Mail :  s tz846@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/846.htm  

 

F lu id techn ik  

Leiter :  Dr .  S .  Schulz  

E-Mail :  s tz1098@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1098 .htm  

Hochspannungs techn ik  und   

Energ ieübe r t ragung   

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  S .  Tenbohlen 

E-Mail :  s tz1014@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1014 .htm 

 

I f aS  –  In s t i t u t  fü r  angewandte   

Soz i a lwi s sen scha f t en  an  de r   

Be ru f s akademie  S tu t t ga r t  

Leiter :  Prof .  Dr .  S .  Krause 

Prof .  Dipl . -Teol .  P . -S .  Roß 

Prof .  Dr .  S .  Schäfer -Walkmann 

E-Mail :  s tz1081@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1081 .htm  

 

ImmoTech  S te inbe i s  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr .  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz408@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/408.htm  

 

Innova t i ve s  Management  

Leiter :  Betriebswirt in S . -M.  Erwer le 

E-Mail :  s tz853@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/853.htm  

 

In te rna t iona l  Management  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. G.  Faix  

Dipl . - Ing .  (FH) R.  Gehrung 

E-Mail :  s tz1122@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1122 .htm 

 

In te rna t iona le  Technolog i s che   

Zusammenarbe i t  

Leiter :  Dipl . - Ing.  J . -E .  Bandera 

E-Mail :  s tz138@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/138.htm  

 

I n te rna t iona le  Technolog i s che  

Zusammenarbe i t  

Leiter :  Dipl . - Ing.  O.  Damnik 

E-Mail :  s tz588@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/588.htm 

 

IT -Pro jektmanagement  ( ITPM)  

Leiter :  Dr.  K.  Hoffmann 

E-Mail :  s tz687@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/687.htm 

 

Kra f twerks -  und  Feuerungs -

t e chn ik ,Lu f t re inha l tung  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Schef fknecht  

E-Mail :  s tz281@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/281.htm  

 

Management  Educa t ion  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  habi l .  J .  Warschat  

E-Mail :  s tz1130@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1130 .htm  

 

Management  -  Innova t ion  –  

Techno log ie  (MIT)  

Leiter :  Dr. - Ing.  G.  Würtz  

E-Mail :  s tz438@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/438.htm  
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ManagementQua l i t ä t  

Leiter :  G.  Weindler 

E-Mail :  s tz598@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/598.htm  

 

Merge r s  &  Acqu i s i t ions  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  S .  Lohrer 

E-Mail :  s tz1037@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1037 .htm  

 

Pla sma -  und  Raumfahr t t echno log i e  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  habi l .  M.  Auweter-

Kurz 

E-Mail :  s tz840@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/840.htm  

 

Product  P la cement  an  de r  Hochschu le  

de r  Medien  

Leiter :  Prof .  R.  Läzer 

E-Mail :  s tz814@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/814.htm  

 

Produkt ion  und  Management  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing.  A.  Voegele 

E-Mai l :  s tz92@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/92 .htm  

 

Pro jek tentwick lung  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) S .  Walter   

E-Mail :  s tz514@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/514.htm 

 

Regiona l en twick lung  und   

Wi r t s cha f t s fö rde rung   

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  A.  Musch 

E-Mail :  s tz975@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/975.htm 

 

SBG S te inbe i s  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz402@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/402.htm  

 

So la r -  und  Wärmetechn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr. - Ing.  habi l .   

H.  Müller -Steinhagen 

E-Mail :  s tz656@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/656.htm 

 

So la re  und  zukun f t s f äh ige  the rmi sche  

Energ ie sy s teme  (So l i t e s )  

Leiter :  Dipl . - Ing.  D.  Mangold 

E-Mail :  s tz891@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/891.htm 

 

STASA S t e inbe i s  Angewandte  

Sy s temana l s yse  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Haag 

E-Mail :  s tz890@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/890.htm 

 

S t e inbe i s  Be ra tungs zent ren  GmbH 

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  A.  Musch 

E-Mail :  s tz606@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/606.htm  

S te inbe i s  Be te i l i gungs -Bera tung  

GmbH 

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) P.  Wittmann 

E-Mail :  s tz551@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/551.htm 

 

S t e inbe i s  Be te i l i gungs -Hold ing  

GmbH 

Leiter :  Dipl . -Kfm.  M.  Mattulat  

E-Mail :  s tz550@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/550.htm  

 

S t e inbe i s  Dr i t t e  Immobi l i en  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz708@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/708.htm  

 

S te inbe i s  F inance  &  Management   

Se rv ice s  GmbH 

Leiter :  Dipl . -Kfm.  M.  Mattulat  

E-Mail :  s tz672@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/672.htm 

 

S te inbe i s  For s chungs -  und   

En tw ick lungs zen t ren  GmbH 

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) U.  Haug 

E-Mail :  s tz873@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/873.htm 

 

S t e inbe i s  Immobi l i en -Ho ld ing  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz707@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/707.htm  

 

S te inbe i s  Innova t ion  gGmbH 

Leiter :  E .  Kremm 

E-Mail :  s tz957@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/957.htm 

 

S t e inbe i s  In s t i tu t e  o f  Management  

and  Techno logy  GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz1109@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1109 .htm  

 

S t e inbe i s -Europa -Zen t rum Innova t ion  

Re lay  Cente r  S tu t t ga r t -E r fur t -Zür i ch  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  N. Höptner 

Dr.  P .  Püchner 

E-Mail :  s tz516@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/516.htm  

 

S te inbe i s -Haus  P ro j ek t  Goshe im 

GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz970@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/970.htm  

 

S te inbe i s -Haus  P ro j ek t  I lmenau  

GmbH 

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz803@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/803.htm  

 

S tu t t ga r t  In s t i tu t e  o f  Management  

and  Techno logy  gGmbH (S IMT)  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  h .c .  mult .  J .  Löhn 

E-Mail :  s tz1113@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1113 .htm  

 

Techn ik  de r  Ne t ze  

Leiter :  Dipl . - Ing.  G.  Siegmund 

E-Mail :  s tz745@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/745.htm  

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r   

Hochschu le  für  Techn ik  S tu t tga r t  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  P .  Breuer 

E-Mai l :  s tz35@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/35 .htm  

 

Techn i s che  Keramik  

Leiter :  Prof .  Dr .  F .  Aldinger  

E-Mail :  s tz382@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/382.htm  

 

Techno log ie -  und   

Umwel tmanagement  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Lohse 

E-Mai l :  s tz44@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/44 .htm  

 

Technolog iemanagement  

Leiter :  Dipl . - Ing .  c .  Stehle ,  MBA 

E-Mail :  s tz1007@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1007 .htm  

 

Technology  Management  

Leiter :  Dipl . - Ing .  (FH) R.  Gehrung 

Prof .  Dr .  W. G.  Faix  

E-Mail :  s tz1121@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1121 .htm  

 

Unternehmensbewer tung  und  

S an ie rung  

Leiter :  Dipl . - Ing.  J .  Schmid 

E-Mail :  s tz981@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/981.htm 

 

Unte rnehmenscoach ing  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) T.  Scherer 

E-Mail :  s tz882@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/882.htm 

 

Wärememanagement  in  de r  E l ek t ro -

n ik  an  de r  Be ru f s akademie  S tu t t ga r t  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  A.  Griesinger  

E-Mail :  s tz1102@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1102 .htm 

 

XI -Works  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) H.  Klein 

E-Mail :  s tz576@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/576.htm 
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TAUBERBISCHOFSHEIM 

 

Main -Tauber  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Lauterwasser 

E-Mail :  s tz1021@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1021 .htm  

 

TROSSINGEN 

 

Produkt ion  und  Qua l i t ä t   

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  J .  Schmidt  

E-Mail :  s tz120@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/120.htm  

 

TÜBINGEN 

 

AO Act ion  

Leiter :  Dr .  U.  Weimar 

Dr .  N.  Barsan 

R.  S impson,  M.Sc. ,  BSc.  

E-Mail :  s tz1065@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1065 .htm  

 

Arzne imi t t e l  –  Kosmet ika  –   

Med i z inprodukte  

Leiter :  Prof .  Dr .  I .  Mül ler  

Dipl . - Ing.  (FH) E .  Weber,  MSc.  

E-Mail :  s tz1120@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1120 .htm  

 

Biomed i z in i s che  Opt ik  und   

Funkt ionsprü fung  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  E.  Zrenner 

Dr.  C.  Zrenner 

E-Mail :  s tz378@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/378.htm  

 

Bioorgan i s che  Chemie  an  der   

Un ive r s i t ä t  Tüb ingen  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Jung 

E-Mail :  s tz309@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/309.htm  

 

Compute r  Ne tworks  and  In t e rne t  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  G. Carle 

E-Mail :  s tz1148@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1148 .htm  

 

Denta l  P roduct s -C l in i ca l  Te s t ing /  

Ce r t i f i c a t ion  (DCTC)  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  dent .  H.  Weber 

E-Mail :  s tz342@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/342.htm  

 

Diagnos t i c  &  Therapeut i c  Med i ca l  &  

La se r  Technology   

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  B.  Jean 

Prof .  Dr .  T .  Bende 

E-Mail :  s tz527@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/527.htm  

 

Entwick lungsökonomische  Ana ly sen  

Leiter :  Prof .  Dr .  D.  K.  Diehl  

E-Mail :  s tz855@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/855.htm 

 

Gesundhe i t s t e chno log i e  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  F .  Bueß 

E-Mail :  s tz280@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/280.htm  

 

Graph i s che  Da tenve ra rbe i tung  und  

B i ldve ra rbe i tung  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  E .  h .  W. Straßer 

E-Mail :  s tz279@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/279.htm  

 

Grenz f l ä chenana l y t ik  und  Sensor ik  

Leiter :  Dr .  U.  Weimar 

E-Mail :  s tz271@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/271.htm  

 

Innova t i ve  Med i z in techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  D.  Becker 

E-Mail :  s tz860@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/860.htm  

 

In s t i t u te  for  Rad iopha rmacy  

Leiter :  Prof .  Dr .  H. -J .  Machul la  

E-Mail :  s tz418@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/418.htm  

 

Molekul a re  Pa thophys io log i e  und   

-pha rmako log ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  F .  Lang 

E-Mail :  s tz332@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/332.htm  

 

Mul t imed ia le  Kommunika t ion  an  de r  

Un ive r s i t ä t  Tüb ingen  

Leiter :  Dr .  N.  Hofmann 

E-Mail :  s tz306@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/306.htm  

 

Objek t -  und  In te rne t -Techno log i en  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Küchlin 

E-Mail :  s tz411@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/411.htm  

 

Opt i s che  Chemo-  und  B io sensoren  

Leiter :  Prof .  Dr .  G.  Gaugl i tz  

E-Mail :  s tz570@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/570.htm  

 

Persona lmanagement  im  Mi t te l s t and  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Trost  

E-Mail :  s tz1063@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1063 .htm  

 

Regenera t ion smed i z in  

Leiter :  Prof .  Dr .  Dr.  med.  habi l .  H.  

Schluesener  

E-Mail :  s tz726@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/726.htm  

 

So f twa re technolog ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  Klaeren 

E-Mail :  s tz984@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/984.htm  

 

So f twa re technolog ie  an  de r   

Un ive r s i t ä t  Tüb ingen  

Leiter :  Prof .  Dr .  H.  Klaeren 

E-Mail :  s tz372@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/372.htm  

 

Sp rach le rnmedien  

Lei ter :  Prof .  Dr .  K.  Kohn 

E-Mail :  s tz423@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/423.htm 

 

Ul t ra s tukture l l e  Ophtha lmo log i e  und  

Tox iko log ie  

Leiter :  Prof .  Dr .  U.  Schraermeyer 

E-Mail :  s tz959@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz959 .hmt 

 

UHLDINGEN�MÜHLHOFEN 

 

Techn i s ch -Wir t s cha f t l i che  Bera tung  

und  Cont ro l l i ng  

Leiter :  Dipl . - Ing .  Dipl . -Wirt . - Ing .  K.  

Fettelschoß 

D. Fettelschoß 

E-Mail :  s tz639@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/639.htm 

 

ULM 

 

Compute rge führ te  Ant r i ebs -  und  

S teuerungs sys teme  (C .A .S . )   

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  P .  Flei schauer 

E-Mai l :  s tz73@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/73 .htm 

 

Datenbanken ,  Mu l t imed ia ,  Workf low-

Management  und  Ver t e i l t e   

Anwendungen  

Leiter :  Prof .  Dr .  P .  Dadam 

Prof .  Dr .  M.  Weber 

E-Mail :  s tz429@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/429.htm 

 

Ene rg ie t echn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  G.  Mengedoht 

E-Mai l :  s tz37@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/37 .htm 

 

EQ Zer t  Europä i s che s  Ins t i t u t  zu r  

Ze r t i f i z i e rung  von  Management sy s t e -

men  und  Per sona l  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) J .  G.  Kerner 

Dipl . - Ing .  (FH) B.  Kentner 

E-Mail :  s tz316@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/316.htm 
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Fer t i gungs sy s t eme  &  Proze s s e  

Leiter :  Dipl . - Ing.  M.  Wehrheim 

E-Mail :  s tz1138@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1138 .htm 

 

Halb l e i t e rbaue l emente  an  der  

Un ive r s i t ä t  U lm 

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  E.  Kohn 

E-Mail :  s tz284@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/284.htm 

 

Mediz in t echn ik  an  de r  Hochschu le  

U lm 

Leiter :  Prof .  Dr .  K.  Paulat  

E-Mai l :  s tz18@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/18 .htm 

 

Mikroe l ek t ron ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Schroer  

E-Mai l :  s tz72@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/72 .htm 

 

Mikroe l ek t ron ik  und   

Automat i s i e rung  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) A.  Holz 

E-Mail :  s tz698@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/698.htm 

 

Nachha l t ige  Ene rg iewi r t s cha f t  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  Obert  

E-Mail :  s tz1054@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1054 .htm  

 

Neue  Technolog i en  in  de r   

Ve rkehr s techn ik   

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  G. Wil lmerding 

Dipl . - Ing .  (FH) J .  Häckh 

E-Mai l :  s tz89@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/89 .htm 

 

SCM-So f twa re  and  Consu l t ing  in  

Med ic ine  

Leiter :  Prof .  Dr .  med.  T.  Kesztyüs 

E-Mail :  s tz1048@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1048 .htm 

 

S te inbe i s  Ra t ing -Adv i so ry  Zent rum 

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  M.  Kramer 

Dipl . -Wirt . - Ing .  E .  Haupenthal  

E .  Marmann 

E-Mail :  s tz824@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/824.htm 

 

Sy s t em Eng inee r ing  Automot ive  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  K.  Allmendinger 

E-Mail :  s tz1074@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1074 .htm  

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r   

Hochschu le  U lm 

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Hüser  

E-Mai l :  s tz36@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/36 .htm  

 

TMS  Management sy s teme  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  (FH) R.  Göppel  

E-Mail :  s tz325@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/325.htm 

 

TQU Akademie  GmbH 

Leiter :  G.  Jürß 

E-Mail :  s tz645@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/645.htm 

 

TQU my  b ig  app le  GmbH 

Leiter :  Dipl . - Ing .  H.  Bayer ,  MBA 

E-Mail :  s tz1103@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1103 .htm 

 

TQU Qua l i t ä t  und  Umwe l t  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  J .  P .  Bläsing 

E-Mai l :  s tz79@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/79 .htm  

 

Werks to f f t e chn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  E.  Frank 

E-Mail :  s tz109@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/109.htm 

 

VAIHINGEN/ENZ 

 

Technolog ie  und  Organ i s a t ion  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  P .  Thole 

E-Mail :  s tz526@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/526.htm 

 

VILL INGEN�SCHWENNINGEN 

 

Angewandte  Ma themat ik ,  Datenve r -

a rbe i tung  und  Rechnerne t ze  

Leiter :  Prof .  Dr .  E .  Jäger  

E-Mail :  s tz211@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/211.htm 

 

Bus ines s  Deve lopment  

Leiter :  Dipl . -Wirt . - Ing .  (FH) S .  Lohrer ,  

MBA 

E-Mail .  Stz946@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/946.htm 

 

In fo thek  

Leiter :  Dipl . - Ing.  (FH) W. Müller  

E-Mail :  s tz252@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/252.htm 

 

Mediz in  und  Techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  J .  Ebberink 

Prof .  Dr .  med.  Dipl . - Ing .  

G.  Haimerl  

E-Mail :  s tz538@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/538.htm 

 

Neue  Produk te  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Bornholdt  

E-Mai l :  s tz54@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/54 .htm 

 

Unte rnehmen  &  Führungskrä f t e  

Leiter :  Prof .  G.  Horstmeier 

Dr .  med.  L .  Habermann-Hostmeier  

E-Mail :  s tz952@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/952.htm 

 

Vernet z te  Sy s t eme  

Leiter :  Prof .  Dr .  A.  Swietl ik  

E-Mail :  s tz938@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/938.htm 

 

VÖHRENBACH 

 

Proze s sau tomat i s i e rung  in  de r   

Pap ie r -  und  Fo l i en indus t r i e  

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing.  H.  Federle 

E-Mail :  s tz137@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/137.htm 

 

WAIBLINGEN 

 

Fahrzeug techn ik  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing . ,  Prof .  h .c .  (YZU) 

G.  Wall i ser  

E-Mail :  s tz270@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/270.hmt 

 

WALDDORFHÄSLACH 

 

Techn i s che  En twick lung  und  Bera -

tung  an  de r  Beru f sakademie  S tu t tga r t  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  A.  Griesinger  

E-Mail :  s tz685@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/685.htm 

 

WALLDORF 

 

Unte rnehmensen tw ick lung  &   

Unte rnehmens san ie rung  

Leiter :  Dr .  M.  Hothum 

Prof .  Dr .  O.  Nellen 

E-Mail :  s tz1040@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1040 .htm 

 

WEIKERSHEIM 

 

Geoinfo rma t ions -  und  Landmanage -

ment  

Leiter :  Prof .  Dr .  M.  Klärle 

E-Mail :  s tz1072@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1072 .htm 

 

WEINGARTEN 

 

Bet r i eb l i che  P roze s se  und  IT -Sy s teme  

(BITS)  

Leiter :  Prof .  Dr . -Ing.  T .  Benz 

E-Mail :  s tz798@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/798.htm 
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Künst l i che  In te l l i genz  und   

Da tens i che rhe i t  (KIDS)  

Leiter :  Prof .  Dr .  W. Ertel  

E-Mail :  s tz605@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/605.htm 

 

Leuch ten techn ik  

Leiter :  Prof .  Dr .  E .  Hamer 

E-Mail :  s tz192@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/192.htm 

 

Messda t envera rbe i tung  

Leiter :  Prof .  Dipl . -Math.  W. Georgi  

E-Mail :  s tz171@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/171.htm 

 

Soz i a lp lanung ,  Qua l i f i z i e rung  und  

Innova t ion  

Leiter :  Prof .  Dr .  S .  Kal l fass  

E-Mai l :  s tz20@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/20 .htm 

 

Techn i s che  Bera tung  an  de r  Hoch -

s chu le  Ravensburg -Weingar ten  

Leiter :  Prof .  Dipl . - Ing.  W. Krökel  

E-Mai l :  s tz30@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/30 .htm  

 

WIERNSHEIM 

 

Werks to f f entwick lung  und  -p rü fung  

(WEP)   

Leiter :  Prof .  Dr . - Ing .  N. Jost   

Prof .  Dr . - Ing .  G. Frey 

E-Mail :  s tz627@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/627.htm 

 

WIESLOCH 

 

BioMed  Consu l t ing  

Leiter :  Prof .  Dr .  L.  Gissmann 

Dr.  med.  M. Pawl ita   

E-Mail :  s tz567@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/567.htm 

 

Grundwasse rmode l l i e rung  

Leiter :  Dr. - Ing.  W. Schäfer  

E-Mail :  s tz734@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/734.htm 

 

WILLSTÄDT 

 

Kul tu r  und  Wir t s cha f t  

Leiter :  Dr.  M.  Ruch 

E-Mail :  s tz1147@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/1147 .htm 

 

WINNENDEN 

 

Mit te l s t andsbera tung  

Leiter :  Dr.  O.  Hettmer  

E-Mail :  s tz367@stw.de 

Internet :  www.stw.de/stz/367.htm 
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A 
Abfal lbehandlung ____________________ 42f f  

Abfal lverwertung,  biotechnische _____ 28 

Abgasmessung_________________________ 31 

Abgasreinigung ______________________ 42f f  

Abluftreinigung ________________ 22,  19,  28 

Abscheideprozesse ____________________ 17 

Abscheidungsverfahren (chem.u.phys .) __

____________________________________ 11,  23 

Abstandsmessung,  berührungslos16,  29 ,  31 

Abwasseranalyt ik (Text i l ) ______ 10,  18 ,  19 

Abwasserreinigung _________ 10,  19,  21 ,  28 

Add-on-Prozesse ______________________ 17 

Advanced Risk Technologies_________ 46f f  

Aerosolphysik ________________________ 42f f  

Agrartechnik _________________________ 46f f  

Airbags ,  Analyse von _______________ 19,  30 

Aktoren _______________________________ 15 

Akustik 

-  angewandte _____________________ 19,  46f f  

-  technische ________________________ 19,  26 

Algorithmen _________________________ 46f f  

Al lgegenwärtiges Wissen ______________ 13 

Algenproduktion im Photobioreaktor _ 28 

Aluminium-Oberf lächentechnik _______ 11 

Analyt ik ______________________________ 11 

-  Beschichtungen _ 12,  16 ,  22 ,  23 ,  28 ,  39f f  

-  biophysikal i sche ____________________ 46f f  

-  biochemische ________________________ 22 

-  chemische _______ 10,  22,  23,  28,  33,  39f f  

-  Grenzf lächen- __________ 22,  23,  28,  39f f  

-  Oberf lächen _ 10,  12 ,  16 ,  22 ,  23 ,  28 ,  39f f  

-  Polymere ________ 10,  18,  22,  23,  28,  39f f  

-  Schadstof f -(part ikuläre ,  chem.) _________

________________________________ 10,  23,  28 

-  Schadstof fe __________________________ 21 

-  Texti l ________________ 10,  18,  19,  28,  39f f  

Anlagentechnik ,  photovoltai sch ______ 23 

Antriebe,  chemische _________________ 39f f  

Antriebstechnik ________________ 39f f ,  46f f  

-  a l ternativ ___________________________ 39f f  

-  s trang ______________________________ 39f f  

-  systeme _____________________________ 39f f  

Arbeits  

-  medizin ______________________________ 10 

-  organisat ion ____________________ 13,  46f f  

-  platzgestal tung ______________________ 25 

-  wissenschaf t _________________________ 25 

-  zei t -  und Entlohnungsmodel le ______ 25 

Architektur ________________________ 13,  37 

Asbest-Ersatzstof fe _________________ 18,  19 

ASIC __________________________________ 17 

Assayentwicklung 

-  sandwich immunoassays ____________ 22 

-  screening ____________________________ 28 

-  reverse Screening____________________ 22 

-  S icherheitspharmakologie ___________ 22 

Assi stenzsysteme ___________________ 13,  29 

Ätzprozesse ___________________________ 17 

Aufbautechnik _________________ 14,  15 ,  17 

Augenoptik __________________________ 46f f  

Autoklav _____________________________ 39f f  

Automatisierung (Bauwesen,  Sensoren) __

______________________________ 13,  15,  46f f  

Automatisierungs 

-  systeme _______________________ 13,  29 ,  35 

-  technik _________________ 19,  38,  29,  46f f  

Automobi le S icherhei t _____________ 13,  30 

Automobi l -Lacke ______________________ 12 

Automobi l -Texti l ien __________________ 19 

Automotive ______________________ 13,  46f f  

Automotive Styl ing and Design ______ 46f f  

Autonome Systeme,  mobile ________ 13,  15 

Autonomes 

-  Nervensystem Design ______________ 46f f  

-  Rechnen _____________________________ 13 

 

B 
Bahntechnik __________________________ 38 

Bal l i st ik ,  Außen-,  Innen- ,  End- ,  Abgangs-

_______________________________________ 30 

Bal l i s tronik ___________________________ 30 

Batterien ______________________________ 23 

Bau 

-  akust ik ___________________________ 26,  37 

-  biologie __________________________ 26,  37 

-  chemie ______________________________ 26 

-  fachinformationen ___________________ 37 

-  forschung ____________________________ 37 

-  schäden _____________________________ 37 

-  s tof fe _______________________________ 42f f  

-  te i lefest igkei t ______________________ 46f f  

-  te i les icherheit __________________ 36,  46f f  

-  te i l s imulat ion _______________________ 36 

-  te i le-Zulassungsprüfungen _______ 26,  37 

-  text i l ien __________________________ 10,  19 

-  wirtschaft ___________________________ 37 

Bauelemente 

-  Verbindungshalblei ter  (I I I -V) _______ 24 

Bauen,  energieoptimiertes _________ 23,  34 

Baul icher Schutz ______________________ 30 

Beanspruchungsanalyse (Werkstoffe) _ 27 

Bekleidungs 

-  physio logie _______________________ 10,  19 

-  technik _____________________ 10,  19,  46f f  

Beschichtungen 12,  16 ,  18 ,  19 ,  23 ,  28 ,  33 ,  

36 ,  39f f  

Beschichtungstechnik19,  23 ,  28 ,  39f f ,  46f f  

Beständigkei t  (Beschichtungen) ______ 12 

Betr iebl iche Schulung ________________ 20 

Betr iebswirtschaf t ___________________ 46f f  

Bewertung neuer Technologien ____ 13,  25 

Bi ld 

-  auswertung _______________________ 16,  29 

-  (daten)verarbeitung ________ 16,  29 ,  46f f  

-  verarbei tung ______________________ 16,  29 

-  sensoren _____________________________ 17 

Bindemittel ________________________ 12,  18 

Bio 

-  analyt ik_________________ 15,  22,  31,  46f f  

-  chips _____________________________ 22,  28 

-  chemie _________________________ 22,  46f f  

-  katalyse _____________________________ 28 

-  kompatibi l i tät ____________________ 22,  28 

-  material ien _______________ 19,  22 ,  28 ,  36 

-  medizin_________________ 10,  19,  28,  46f f  

-  mechanik ___________________________ 46f f  

-  MEMS _______________________________ 22 

-  physik _______________________________ 22 

-  polymeranalyt ik ________________ 22,  46f f  

-  reaktorentwicklung __________________ 28 

-  sensoren ________________ 22,  28,  31,  46f f  

-  sensorik _____________________________ 22 

-  separat ion ___________________________ 22 

-  s ignalverarbei tung/klass i f ikat ion ____ 13 

-  systeme,  mult izel luläre _________ 22,  42f f  

-  technik _____________________ 22,  28,  46f f  

-  ver fahrenstechnik ___________________ 28 

Bionik ___________________________ 19,  42f f  

Biotechnologie _______________ 10,  28,  46f f  

-  (pharmazeutische) ___________________ 22 

-  Innovat ionen in der __________ 19,  22,  35 

-  weiße Biotechnologie _______________ 28 

Business  Intel l igence _________________ 13 

Blastbelastung ________________________ 30 

Bluetooth __________________________ 13,  38 

Bodensysteme________________________ 46f f  

Brennkammertechnologien ___________ 39f f  

Brennraummodell ierung _____________ 39f f  

Brennstof fzel len _____________ 19,  23,  39f f  

-  Antrieb _________________________ 23,  39f f  

-  Membran- ___________ 23,  27,  28 ,  34 ,  39f f  

-  Prüfstand _______________________ 23,  39f f  

Bürogestal tung ________________________ 25 

Business  Intel l igence _________________ 13 

 

C 
CAD/CAM ___________________ 13,  15,  46f f  

Carbon Nano Tubes (CNT) ________ 28,  38 

CASE-Werkzeuge _____________________ 13 

Cel lChip _________________________ 22,  42f f  

Chemie 

-  biologische _____________________ 22,  46f f  

-  bioorganische __________________ 22,  46f f  

-  fasern ________________________ 10,  18,  19 

-  synthese in /mit  überkrit i schen Fluiden

______________________________________ 42f f  

-  technische __________________________ 46f f  

-  werkstof fe ________________________ 27,  28 

Chemo-Sensoren _____________________ 46f f  

Chip-Systeme _________________________ 17 

China ________________________________ 46f f  

Chirurgie 

-  (Lasergestützt) ______________________ 16 

-  minimal  invasiv ____________ 16,  19 ,  42f f  

CIM-Technologien ___________________ 46f f  

Clustercomputing _____________________ 13 

CMOS 

-  Technologie ______________________ 17,  33 

-  Bi ldaufnehmer ______________________ 17 

CO2-Laser _______________________ 16,  39f f  

CO2 (verf lüssigt) _____________________ 10 

Composites ______________ 18,  19,  27,  39f f  

Compounds ________________________ 10,  27 

Computational  Mechanics ____________ 30 

Computeranimation,  -graf ik ,  - s imulation_

_______________________ 10,  13,  19,  23,  46f f  

Consult ing _______________________ 15,  46f f  

Control l ing ______________________ 13,  46f f  

Crash 

-s imulat ion_________________________ 30,  36 

-verhalten ______________________________30
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